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Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR
INTERNATIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no
guarantee is given as to the correctness of its contents. Our products are under
continual improvement and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks

All trademarks in this manual are properties of their respective owners.
B MSI®is registered trademark of Micro-Star Int’l Co.,Ltd.
NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
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Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
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Lucid® is trademark of LucidLogix Technologies, Ltd.
VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.
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iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.
Qualcomm Atheros and Killer are trademarks of Qualcomm Atheros Inc.
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Smartphone Application

MSI* is a smart web gadget that works as a shopping navigator and
provides specs comparison for IT buyers. With a simple tap of the
nSi L4 smartphone, you'll efficiently locate your ideal products from a wide
p— ) variety of choices and, if product details are required, you may easily
download user manuals within minutes. Better yet, the power calculator
provides accurate estimates of power unit capacity for DIY users.

ANDROID APP ON

» Google play

Available on the iPhone

Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user’s
manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively,
please try the following help resources for further guidance.

Visit the MSI website for technical guide, BIOS
updates, driver updates, and other information:

http://www.msi.com/support/

Contact our technical staff at:
http://register.msi.com/
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Safety Instructions

Always read the safety instructions carefully.

Keep this User’'s Manual for future reference.

Keep this equipment away from humidity.

Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment
from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place
anything over the power cord.

Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
All cautions and warnings on the equipment should be noted.

Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical
shock.

If any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

The power cord or plug is damaged.
Liquid has penetrated into the equipment.

The equipment has been exposed to moisture.

o O O O

The equipment does not work well or you can not get it work according to
User’s Manual.

O The equipment has been dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F),
IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.
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FCC-B Radio Frequency Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off
and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the
measures listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.
O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
the receiver is connected.
O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.
Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for
compliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply
with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

Micro-Star International
C MS-7883

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the
following two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.

CE Conformity
Hereby, Micro-Star International CO., LTD declares that this device is C €

in compliance with the essential safety requirements and other relevant
provisions set out in the European Directive.

0 N1996
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Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an
uncontrolled environment. This equipment and its antenna should be installed and
operated with minimum distance 20 cm between the radiator and your body. This
equipment and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any
other antenna or transmitter.

European Community Compliance Statement

The equipment complies with the RF Exposure Requirement 1999/519/EC, Council
Recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public
to electromagnetic fields (0-300GHz). This wireless device complies with the R&TTE
Directive.

Taiwan Wireless Statements
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Japan VCCI Class B Statement

92 A B EHREMEE

CORBI., BHREMEBEESHEEEEIRHERES (VCCl) OEECRETIKIS
ABEHEIEBTT. COEBARENTS S APTLES IV SERICERLT
Fhhade, SEEEXLERITICENHYET, URFHBABILEAF > TELL
BYFEVEL T EE Y,

Korea Warning Statements

gal FMUMHIE 288 dotEdl 75 H0l US
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Battery Information
European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of
as unsorted household waste. Please use the public collection system
to return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:

For better environmental protection, waste batteries should be collected
separately for recycling or special disposal.
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California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires
special handling when recycled or disposed of in California.

&

For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH
Regulation (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the
Council), MSI provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Environmental Policy

® The product has been designed to enable proper reuse of parts and
recycling and should not be thrown away at its end of life.

m Users should contact the local authorized point of collection for ﬁ%ﬁ'
recycling and disposing of their end-of-life products. |

m Visit the MSI website and locate a nearby distributor for further
recycling information.

m Users may also reach us at gpcontdev@msi.com for information regarding proper
Disposal, Take-back, Recycling, and Disassembly of MSI products.
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must
remind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and

Electronic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August

13, 2005, products of “electrical and electronic equipment” cannot be

discarded as municipal wastes anymore, and manufacturers of covered

electronic equipment will be obligated to take back such products at the end of their
useful life. MSI will comply with the product take back requirements at the end of life
of MSI-branded products that are sold into the EU. You can return these products to
local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate dirfen
Elektro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden.
MSI hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt,
die in die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines
Lebenszyklus zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen
Zeitpunkt ausschliesslich an einer lokalen Altgerdtesammelstelle in Ihrer Nahe.

FRANCAIS
En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient & rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement
électriques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 ao(t 2005,

que les produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les
décharges ou tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements
seront obligés de récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte
cette exigence relative au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté
européenne. Par conséquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans
les points de collecte.

PYCCKUI

KomnaHua MSI npegnpuHumaeT akTUBHbIE AEWCTBUSA MO 3allMTe OKpyx)atoLen cpeapl,
No3TOMY HarnoMuHaeMm Bam, YTo....

B cootBeTCcTBUM C AnpekTuBol EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepnoTspallyeHuto
3arps3HEHNs OKpy>KatoLert cpefbl UCNONb30BaHHbIM 3NEKTPUYECKUM U 3MEKTPOHHbBIM
obopyaosaHuem (ampektmea WEEE 2002/96/EC), BcTynatoLeri B cuny 13

aBrycta 2005 roga, n3genus, OTHOCSLLMECS K ANIEKTPUYECKOMY U NIEKTPOHHOMY
o6opyaoBaHuio, He MOTyT paccMaTpuBaTbCst Kak ObITOBOV Mycop, MO3TOMY
Npov3BOAUTENM BbILLENEPEYNCIIEHHOTO 3NIEKTPOHHOr0 060PYA0BaHUsI 06A3aHbI
NpUHUMAaTL ero Ans nepepaboTku No OkoHYaHUK cpoka cnyx6bl. MS| 0653yeTcs
cobnogate TpeboBaHMs No Npuemy NpoayKuuW, NpoaaHHon nod mapkon MSI Ha
Tepputopun EC, B nepepaboTky No oKoHYaHUW cpoka cryx6bl. Bbl MoxkeTe BepHYTb
3TU U3Jenus B CreLmanu3mpoBaHHble MNyHKTbI NpuemMa.
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ESPANOL
MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Union Europea en materia de desechos y/o
equipos electrénicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser depositados en
los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electrénicos,
estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de
vida. MSI estara comprometido con los términos de recogida de sus productos
vendidos en la Union Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar
estos productos en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o
entregar a una empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan
kunnen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort
producten worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun
levenscyclus. MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten

die de merknaam MSI dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen
geretourneerd worden op lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi racuna o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi,
Direktiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji
spadaju pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni kao obi¢an
otpad i proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju
njihovog uobi¢ajenog veka trajanja. MSI ¢e poStovati zahtev o preuzimanju ovakvih
proizvoda kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU.
Ove proizvode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI
przypomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (‘UE”) dotyczaca odpaddéw produktow
elektrycznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13
sierpnia 2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie
moga by¢ traktowane jako $mieci komunalne, tak wiec producenci tych produktow
beda zobowigzani do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z
uzycia. MS| wypetni wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie
Unii Europejskiej) wycofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwracac¢ w
wyznaczonych punktach zbiorczych.
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TURKGE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gegerli olmak lizere,

elektrikli ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢cope atilamayacak ve bu elektonik
cihazlarin Ureticileri, cihazlarin kullanim sdreleri bittikten sonra Grlnleri geri toplamakla
yukumla olacaktir. Avrupa Birligi’ne satilan MSI markali Griinlerin kullanim stireleri
bittiginde MSI Griinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi igerisinde olacaktir. Uriinlerinizi
yerel toplama noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané zivotniho prostiedi - spole¢nost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobki
2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické a elektronické
vyrobky” v béZném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych vyrobku, na které
se tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky zpét po skonceni
jejich zZivotnosti. Spole¢nost MSI spini pozadavky na odebirani vyrobk( znacky

MSI, prodavanych v zemich EU, po skonéeni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky mGzete
odevzdat v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kornyezetiinket megvedjuk, illetve kérnyezetvédékent fellepve
az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurdpai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba Iépd, az elektromos

és elektronikus berendezések hulladékairol szél6 2002/96/EK iranyelve szerint

az elektromos és elektronikus berendezések tdbbé nem kezelhetéek lakossagi
hulladékként, és az ilyen elektronikus berendezések gyartéi kotelessé valnak az

ilyen termékek visszavételére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a
termékvisszavétellel kapcsolatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n
belil értékesitett termékek esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen termékeket
a legkdzelebbi gydjtéhelyre viheti.

ITALIANO
Per proteggere 'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva dell’'Unione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici
ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati
come rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni
prodotto alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva ritirando tutti i
prodotti marchiati MSI che sono stati venduti all'interno dell’'Unione Europea alla fine
del loro ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino punto di raccolta
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BZ&JIS C 0950MEES

BARTERIEIS C 0950l k1), 2006F7A1BURBICIRGEE M2 BEFTHOERS
KUBFHBICOVT, BEECLZEEVEORRNBELTSNET,
http://www.msi.com/html/popup/csr/cemm_jp.html
http://tw.msi.com/html/popup/csr_tw/cemm_jp.html

India RoHS

This product complies with the “India E-waste (Management and Handling) Rule 2011”
and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls
or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01
weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

Tirkiye EEE yonetmeligi
Turkiye Cumhuriyeti: EEE Y6netmeligine Uygundur

YkpaiHa 06MeXeHHs1 Ha HasiBHICTb HEOEe3ne4YHnx pevyoBuH

ObnagHaHHs BignoBiaae BuMoram TexXHIYHOro pernameHTy LWoA0 OOMEXEHHS
BUKOPUCTaHHSA AESKUX HEGE3NEeYHNX PEYOBUH B €NIEKTPUYHOMY Ta €NIEKTPOHHOMY
obnapgHaHi, 3aTBepxeHoro nocraHoBot KabiHeTy MiHicTpiB Ykpainu Big 3 rpyaHs
2008 Ne 1057.

Viét Nam RoHS

K& tir ngay 01/12/2012, t&t ca cac séan phdm do cong ty MSI san xuét tuan tha Thong
tu s6 30/2011/TT-BCT quy dinh tam thdi vé gidi han ham lwgng cho phép clia mét s6
hoa chéat doc hai co trong cac san phdm dién, dién ti”.
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English

Thank you for choosing the X99A GODLIKE GAMING CARBON Series (MS-
7883 v1.X) EATX motherboard. The X99A GODLIKE GAMING CARBON
Series motherboards are based on Intel® X99 chipset for optimal system
efficiency. Designed to fit the advanced Intel® LGA2011-3 processor, the
X99A GODLIKE GAMING CARBON Series motherboards deliver a high
performance and professional desktop platform solution.




Motherboard Specifications

CPU m Supports New Intel® Core™ i7 Processor Extreme Edition for
Support LGA2011-3 Socket*
* For the latest information about CPU, please visit http://www.msi.com
Chipset ® |ntel®X99 Express Chipset
Memory m 8x DDR4 memory slots supporting up to 128GB
Support m Supports DDR4-2133/ 2200(OC)/ 2400(OC)/ 2600(OC)/ 2666(0OC)/
2750(0C) / 2800(0OC)/ 3000(OC)/ 3110(OC)/ 3333(OC)/ 3400 (OC)*
® Quad channel memory architecture
® Supports non-ECC, un-buffered memory
m Supports RDIMM 1Rx8 memory module(Operates in non-ECC
mode
* For more)lnforrnatlon on compatible components, please visit http://www.msi.com
Expansion | ® 5x PCle 3.0 x16 slots, support up to 4-way mode
Slots - 1-way mode: x16/ x0/ x0/ x0/ x0
- 2-way mode: x16/ x0/ x0/ x16/ x0*, 16/ x0/ x0/ x8/ x0**
- 3-way mode: x16/ x0/ x0/ x16/ x8*, x8/ x8/ x0/ x8/ x0**
- 4-way mode: x8/ x8/ x0/ x16/ x8*, x8/ x8/ x0/ x8/ x4**
m 1x BT-Module slot***
- Supports MYSTIC LIGHT feature
* For the CPU that supports 40 PCle lanes
** For the CPU that supports 28 PCle lanes
*** The BT-Module slot is pre-installed a Bluetooth module. It is not compatible with other
mini-PCle modules.
Multi-GPU | = Supports 4-Way AMD® CrossFire™ Technology*
Support = Supports 4-Way NVIDIA® SLI™ Technology (For the CPU that
supports 40 PCle lanes)
= Supports 3-Way NVIDIA® SLI™ Technology (For the CPU that
supports 28 PCle lanes)
* Supports Windows 7 and Windows 8/ 8.1
Storage = |ntel® X99 Express Chipset
m 10x SATA 6Gb/s ports (2 ports are compatible with SATA Express
port)*
- SATA1~6 support RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10.
- SATA7~10 ports only support IDE mode and AHCI mode.
- Supports Intel® Smart Response Technology (Windows 7/ 8/ 8.1)
m 1x SATA Express port*
m 1x M.2 port**
- Supports PCle 3.0 x4 and SATA 6Gb/s standards, 4.2cm/ 6cm/
8cm length M.2 SSD cards.
- Supports PCle 3.0 x4 NVMe Mini-SAS SSD with Turbo U.2 Host
Card.
- M.2 PCle interface does not support RAID 0, RAID 1, RAID 5
and RAID 10.
* The SATA Express port or SATA5~6 ports will be unavailable when installing the M.2 SATA
interface module in the M.2 port.
** Intel RST does not support M.2 PCle SSD.
Turbo U.2 | = M.2 2280 Interface card
host card m Supports MINI SAS SSD with NVMe

m Supports PCle 3.0 x4 Speed
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usB

m |ntel® X99 Express Chipset
- 6x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports (4 ports on the back
panel, 2 ports available through the internal USB 3.1 Gen1
connector (JUSB3)*)
- 6x USB 2.0 ports (2 ports on the back panel, 4 ports available
through the internal USB 2.0 connectors)
m ASMedia ASM1042AE Chipset
- 2x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) ports available through the
internal USB 3.1 Gen1 connector (JUSB4)
m ASMedia ASM1142 Chipset
- 1x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) port on the back
panel
- 1x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-C port on
the back panel
* Internal JUSB3 connector supports MSI Super Charger.

Audio

= Realtek® ALC1150 Codec
- 7.1-Channel High Definition Audio
- Supports S/PDIF output
m ESS® ES9018K2M Codec
- Supports 6.3mm Gold-plated stereo headphone out

LAN

m 2x Killer E2400 Gigabit LAN controllers*®
* The Killer Network Manager is only available for Windows 7/ 8/ 8.1 currently. The supported
drivers for other operating systems would be available on the website if provided by vender.

Wireless
LAN

m Killer Wireless 1535 module.
- Supports 2x2 802.11a/b/g/n/ac with advanced features
- Supports 20/ 40MHz at 2.4GHz and 20/ 40/ 80MHz at 5GHz
- Supports Miracast

Bluetooth

u Killer Wireless 1535 module.
- Supports Bluetooth v4.1

Back Panel
Connectors

m 1x PS/2 port

m 2x USB 2.0 ports

m 1x Clear CMOS button

m 1x USB 3.1 Gen2 port

m 1x USB 3.1 Gen2 Type-C port

m 4x USB 3.1 Gen1 ports

m 2x LAN (RJ45) ports

m 2x Wi-Fi/ Bluetooth antenna connectors
® 1x 6.3mm Gold-plated stereo headphone jack
® 1x Optical S/PDIF OUT connector

m 5x OFC audio jacks
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Internal
Connectors

m 1x 24-pin ATX main power connector

m 1x 8-pin ATX 12V power connector

m 1x 4-pin ATX 12V power connector

m 10x SATA 6Gb/s connectors

= 1x M.2 connector

m 1x SATA Express connector

m 2x USB 2.0 connectors (supports additional 4 USB 2.0 ports)

m 2x USB 3.1 Gen1 connectors (supports additional 4 USB 3.1 Gen1
ports)

m 2x 4-pin CPU fan connectors

m 3x 4-pin system fan connectors

m 1x Front panel audio connector

m 2x System panel connectors

® 1x TPM module connector

m 1x Chassis Intrusion connector

m 9x V-Check connectors

m 1x Clear CMOS jumper

® 1x Power button

® 1x Reset button

m 1x OC Genie button

m 1x Multi-BIOS switch

® 1x OC Genie mode switch

® 1x Audio selection switch

m 1x Slow mode booting switch

m 1x 2-Digit Debug Code LED

m 1x Wi-Fi/Bluetooth module connector

110
Controller

= NUVOTON NCT6792 Controller Chip

Hardware
Monitor

m CPU/System temperature detection
m CPU/System fan speed detection
® CPU/System fan speed control

BIOS
Features

m 2x 128 Mb flash

m UEFI AMI BIOS

= ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
® Multi-language
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Special = AUDIO BOOST 3 PRO
Features ® MILITARY CLASS Class 4
= OC GENIE 4

= CLICK BIOS 4

= NVIDIA SLI

® AMD CrossFire

= EASY BUTTON 3

m \/-Check Points

® Clear CMOS Button

® Total Fan Control

® Gaming Device Port

® SUPER CHARGE

® SMART UTILITIES

u Killer DoubleShot-X3 PRO
u Wi-Fi

® Bluetooth

= COMMAND CENTER

m USB 3.1 Gen2

® MYSTIC LIGHT

Software = Drivers
u MS|
- COMMAND CENTER
- LIVE UPDATE 6
- SMART UTILITIES
- SUPER CHARGE
- FAST BOOT
- MSI GAMING APP
m XSplit Gamecaster
= Nahimic
® Norton Internet Security Solution
u |ntel Extreme Tuning Utility
m SteelSeries Engine

Form ® EATX Form Factor
Factor ® 12in. x 10.7 in. (30.5 cm x 27.2 cm)
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Block Diagram

29
),
Vo /4
*,,,‘a

N
NN N
N N
. g ‘kg kg g 4 Channel DDR4 Memory
o & @ & o Haswell-E
s s e s = Processor
LGA2011-3 CPU
Switch
A A 4 o
Switch A
PCI Express Bus
Switch
x4 PCl Express Bus  x2 _ Killer E2400
" Gigabit LAN
x2 DMI 2.0
T 1
1x SATA Express Xy wiFi/
Bluetooth

sng ssaidx3 |9d

x1
WML \SMEDIA

X99 PCH ASM1042AE

—
10 x SATA 6Gb/s 2xUSB 3.1 Gen1

(2 ports reserved for SATA Express)

Gen1
LPC Bus
@ [PU:TI D am——

PS/2 Mouse / Keyboard

3B =

PCI Express Bus

X2
ey gl ASHEDIA
ASH1142
2x USB 3.1 Gen2

NV6792 Realtek
Super 10

6.3 mm headphone out

m For detailed information, please refer to “Motherboard Specifications”.

En-6



Connectors Quick Guide

Wi-Fi/Bluetooth expansion

module connector CPU BIOS1
CPUFAN2 JPWR3 0C_SW1
JPWR2
DiMt DIMMS CPUFAN1
DIMM2 DIMM7
DIMM3 DIMM6
DIMM4 DIMMS5:
Elj —0C1
:I —FV1
Back _| — POWER1
Panel :I — RESET1
—JPWR1
e
L SYSFAN3
T—JusB3
PCI_E1
L SATA1_2
PoLE2 — SATA3_4
PCI_E3
PCI_E4 - SE1_65-SATA_87
M2_1
L SATA9_10
PCLES i = i Jcn
JBAT1 —{- & -
‘ l,—ﬂ:lm wEh w5 [Gp] B e @ B | JUSB4
SYSFAN2
JAUD1 | JF|P2
AUDIO_SW1 P
SYSFAN1 JUSE2
JTPM1 JUSB1
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Connectors Reference Guide

Port Name Port Type Page
AUDIO_SW1 Audio Selection Switch En-33
BIOS1 Multi-BIOS Switch En-32
CPUFAN1~2,SYSFAN1~3  Fan Power Connectors En-23
CPU LGA2011-3 Socket En-11
DIMM1~8 Memory slots En-15
FV1 V-Check Connectors En-28
JAUD1 Front Panel Audio Connector En-27
JBAT1 Clear CMOS Jumper En-31
JCi Chassis Intrusion Connector En-26
JFP1, JFP2 System Panel Connectors En-24
JPWR1~3 ATX Power Connectors En-19
JTPM1 TPM Module Connector En-27
JUSB1~2 USB 2.0 Expansion Connectors En-26
JUSB3~4 USB 3.1 Gen1 Expansion Connectors En-25
M2_1 M.2 Port En-22
0OC1 OC Genie Button En-29
OC_SW1 OC Genie Mode Switch En-33
PCI_E1~5 PCle Expansion Slots En-20
POWER1 Power Button En-30
RESET1 Reset Button En-30
SATA1~10 SATA Connectors En-21
SE1_65 SATA Express Connector En-22
SLOW_1 Slow Mode Booting Switch En-34
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Back Panel Quick Guide

Wi-Fi /Bluetooth
Antenna Connectors

PS/2 Port* LAN Port LAN Port

USB 3.1 - - - -
Gen2 Port
Clear

@
= B =] (=
=

CS-Out Line-|n/ SS-Out

som | O O

headphone | RS-Out |jne-Dut

oll—| = =

USB 2.0 Port* USB 3.1 Gen2 USB 3.1 USB 3.1 Optical MIC
Type-C Port  Gen1 Port Gen1 Port S/PDIF-Out

* Gaming Device Port

»PS/2 Port
A PS/2® DIN connector is for a PS/2° mouse/ keyboard.

»Clear CMOS Button

There is CMOS RAM present on board that is powered by an external battery to store
system configuration data. Using CMOS RAM, the system can automatically boot into
the operating system (OS) every time it is turned on. If you wish to clear the system
configuration, press the button to clear the data.

»USB 2.0 Port

The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other
USB 2.0-compatible devices.

»USB 3.1 Gen1 Port

USB 3.1 Gen1 is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer
rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

»USB 3.1 Gen2 Port/ USB 3.1 Gen2 Type-C Port

USB 3.1 Gen2 is backward-compatible with USB 3.1 Gen1/ USB 2.0 devices. It
supports data transfer rate up to 10 Gb/s (SuperSpeed USB 10 Gbps).
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»LAN Port
The standard RJ-45 LAN jack is for connecting to a Local Area Network (LAN).

LED LED Status Description
Off No link
LINK/ACT =1_SPEED Link/ Activity LED Yellow Linked
LED - LED Blinking Data activity
Off 10 Mbps connection
Speed LED Green 100 Mbps connection
Orange 1 Gbps connection

»6.3mm headphone
This 6.3mm Gold-plated stereo headphone jack is used for connecting the headphone.

» Optical S/PDIF-Out
This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for
digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.

» Audio Ports
These connectors are used for audio devices.
®  |ine-In/ SS-Out: Line-In is used for connecting external audio outputting devic-
es. SS-Out is side surround line out in 7.1 channel mode.
Line out: Used as a connector for speakers or headphone.
Mic: Used as a connector for a microphone.
RS-Out: Rear surround sound line out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
CS-Out: Center/ subwoofer line out in 5.1/ 7.1 channel mode.
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CPU (Central Processing Unit)

- N
Introduction to the LGA2011-3 CPU

The surface of the
LGA2011-3 CPU has four l l

alignment keys and a

yellow triangle to assist in
correctly lining up the CPU - -
for motherboard placement.

The yellow triangle is the
Pin 1 indicator.

Alignment Key

Yellow triangle is the

Pin 1 indicator

\_ /

/\ lmpartent

Overheating

Overheating can seriously damage the CPU and motherboard. Always make sure the
cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an
even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to
enhance heat dissipation.

Replacing the CPU
When replacing the CPU, always turn off the system’s power supply and unplug the
power supply’s power cord to ensure the safety of the CPU.

Overclocking

This motherboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock,
please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any
attempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not
guarantee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product
specifications.
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CPU & Heatsink Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU heatsink. A CPU heatsink
is necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps
below to ensure correct CPU and heatsink installation. Wrong installation can damage
both the CPU and the motherboard.

(P vidzo Bemenstietion

Watch the video to learn how to install CPU & heatsink.
https://www.youtube.com/watch?v=QnwHWBx3NnE

1. Open hinge lever. You can identify the hinge lever as below shown, it with a
interlocking feature on the other end.

2. Open active lever.

Hinge lever

Active lever

3. Open the load plate by pushing down on the hinge lever.

4. Grasp the tab, only it has risen away from the socket, open load plate to full open
position.
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5. Line up the CPU to fit the CPU socket. Be sure to hold the CPU by the base with
the metal contacts facing downward. The alignment keys on the CPU will line up
with the edges of the CPU socket to ensure a correct fit.

6. Carefully close the load plate and remove the plastic protective cap.

Alignment Key

7. Close the active lever with a smooth uniform motion and latch to the socket.
8. Close the hinge lever with a smooth uniform motion and latch to the socket.
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9. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or thermal tape) on the top of the
CPU. This will help in heat dissipation and prevent CPU overheating.

10. Locate the CPU fan connector on the motherboard.

CPUFANT1

Thermal paste

11. Place the heatsink on the motherboard with the fan’s wires facing towards the fan
connector and the screws matching the holes on the socket.

12. Using a screwdriver tighten the four captive screws (9 inch-pounds).

13. Finally, attach the CPU fan cable
to the CPU fan connector on the
motherboard.

.
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Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules.

B | DIMMT ]
b | DIMM2 ]
8 | DIMM3 ]
! | DIMM4 ]
an

g | DIMM8 ]
: DI

[ — DIMM6 ]
O [ DIMM5 |

—
@ Bemonstration [=] 5[]
Watch the video to learn how to install memory. 1
http://youtu.be/T03aDrJPyQs [=]

Up to Quad-Channel mode

This motherboard supports up to four memory channels. Two DIMM slots provide a
single channel. The memory modules can transmit and receive data with four data bus
channels simultaneously to enhance system performance. Please refer the following
tables for more details.

Defined Channel list
Channel DIMM Silot
Channel A DIMM1, DIMM2
Channel B DIMM3, DIMM4
Channel C DIMMS5, DIMM6
Channel D DIMM7, DIMM8

A Important;

* DDR4 memory modules are not interchangeable with DDR3, and the DDR4
standard is not backward compatible. Always install DDR4 memory modules in
DDR4 DIMM slots.

» Always insert memory modules in the DIMM1 slot first.

» Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 127+ GB of
memory (not full 128 GB) when all DIMM slots have 16GB memory modules
installed.
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Suggestions for Multi-Channel mode population rule

Dual-Channel mode

Installed DIMMs Diagram
(2 memory modules) °
[ DiMMIT
[_DMMZ__ |
[_DMMS |
DIMM1, DIMM5
[_DMME__ |
[ DWME__|
[ DIMMS T

Triple-Channel mode

Installed DIMMs

(3 memory modules) Diagram
[ DIMMT ]
[_DMMZ |
[ DIMM3 ]
DIMM1, DIMM3, DIMM5
[_DMME__ |
DIMM
[ DOMWE__|
[ DIMM5

Quad-Channel mode

Installed DIMMs

Di
(4 memory modules) fagram

© Dimm1

[_DMMZ ]

. Dimm3

DIMM1, DIMMS3,

DIMMS5, DIMM7 )L —

. Dimm7

[__DMME |

. DimMms
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Quad-Channel mode
Installed DIMMs Diagram
(6 memory modules) 9
. DIMM1
. bmm2
. DIMM3
DIMM1, DIMM2, DIMM3,
DIMMS5, DIMM6, DIMM7 L
. DIMm7
. DiMme
. DIMM5
Installed DIMMs Diaaram
(8 memory modules) 9
. bmm1
. bimm2
DIMM1, DIMM2, | DMm3
DIMM3, DIMM4, | DIMM4
DIMMS5, DIMMS,
DIMM?7, DIMMS8 . DiMms
. DiMm7
. DIMMe
. DIMMs

/\ lpastent

To ensure system stability for Dual/ Triple/ Quad channel mode, memory modules
must be of the same type, number and density. And for every channel, the odd
number DIMM slot must to be installed first.
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Mounting Screw Holes

When installing the motherboard, first install the necessary mounting stands required
for an motherboard on the mounting plate in your computer case. If there is an

1/0 back plate that came with the computer case, please replace it with the 1/O
backplate that came with the motherboard package. The 1/0O backplate should snap
easily into the computer case without the need for any screws. Align the mounting
plate’s mounting stands with the screw holes on the motherboard and secure the
motherboard with the screws provided with your computer case. The locations of the
screw holes on the motherboard are shown below. For more information, please refer
to the manual that came with the computer case.

"aje|doeq O/| 8Y} UO s8joy
ay} yum dn auij pjnoys Asy | "oseo

Buioey eq pinoys spod O/f 8YL

JeIndwoo 8y} JO JBal 8y} PIEMO)

A Impoentant

* Install the motherboard on a flat surface free from unnecessary debris.

» To prevent damage to the motherboard, any contact between the motherboard
circuitry and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.

* Please make sure there are no loose metal components on the motherboard or
within the computer case that may cause a short circuit of the motherboard.
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Power Supply
(= TH
C (8] 5 ]

Watch the video to learn how to install power supply connectors.
http://youtu.be/gkDYyR_8314 E

JPWR1~3: ATX Power Connectors

These connectors allow you to connect an ATX power supply. To connect the ATX
power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press the
cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be
hooked on the motherboard’s power connector.

e -

e %
E——3 D
p - H

I==———_T ]
e m 2 [ memEs [

/\ lmpartent

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the motherboard.
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Expansion Slots

This motherboard contains numerous slots for expansion cards, such as discrete
graphics or audio cards.

PCI_E1~5: PCle Expansion Slots

The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

PCle 3.0 x16 Slot
PCle Bandwidth Table
m 3.0 = PCle Gen 3.0 lanes, 2.0 = PCle Gen 2.0 lanes
Bandwidth
1-Way 2-Way 3-Way 4-Way
CPU 40 28 40 28 40 28 40 28
Type lanes lanes lanes lanes lanes lanes lanes lanes
3.0 3.0 3.0 3.0
PCI_E1 16 16 16 16 3.0 x16 3.0x8 3.0x8 3.0x8
PCI_E2 —_— —_— —_— —_— —_— 3.0x8 3.0x8 3.0x8
PCI_E3 — — — — — — — —
PCI_E4 —_— —_— 31% 3.0x8 3.0x16 3.0x8 3.0x16 3.0x8
PCI_E5 — — — — 3.0x8 — 3.0x8 3.0x4
M.2 3.0x4 | 3.0x4 | 3.0x4 | 3.0x4 | 2.0x2 — | 3.0x4 [ 2.0x2 —_— 2.0x2 —_—
SATA _ _ _
Express 20x2 | 20x2 | 20x2 | 2.0x2 20x2 | 20x2 2.0x2 2.0x2

A Impoentant
28 lanes CPU does not support 4-Way NVIDIA® SLI™ Technology.

» For a single PCle x16 expansion card installation with optimum performance, using
the PCI_E1 slot is recommended.

» When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion
card’s documentation to check for any necessary additional hardware or software
changes.
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Internal Connectors
SATA1~10: SATA Connectors

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to
one SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD),
and optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

@ _Elﬂglﬂ
™

Watch the video to learn how to Install SATA HDD.
http://youtu.be/RZsMpqxythc E

e = G [

SATA10
SATA9

m SATA1~6 support RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10.
m SATA7~10 ports only support IDE mode and AHCI mode.

A Important;

» The SATA5 and SATAG ports will be unavailable when installing a M.2 SATA
interface module in the M.2 port.

* Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices
include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD /
Blu-Ray). Please refer to the device’s manual for further information.

» Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs,
and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came
with your computer case or your SATA device for further installation instructions.

* Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result
during transmission otherwise.

» SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the motherboard for space
saving purposes.
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SE1_65: SATA Express Connector

The SATA Express, a new high performance storage interface, supports to connect 1
SATA Express device with up to 10 Gb/s transfer rate. Connects the SATA Express
device to this 3-in-1 connector by a SATA Express cable.

SATA Express

M2_1: M.2 Port
The M.2 port supports either M.2 SATA 6Gb/s module or M.2 PCle module.

@ [=] =]
Watch the video to learn how to install M.2 module. :
http://youtu.be/JCTFABytrYA [=]

N

The SATA Express port/ SATA5~6 ports will be unavailable when installing the M.2
SATA interface module in the M.2 port.

 Intel RST does not support M.2 PCle module.
* M.2 PCle interface does not support RAID 0, RAID 1, RAID 5 and RAID 10.

» Always turn off the power supply and unplug the power cord from the power outlet
before installing or removing the M.2 module.

» Supports Turbo U.2 host card with Intel NVMe feature.
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CPUFAN1~2,SYSFAN1~3: Fan Power Connectors

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the motherboard
has a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed
fan with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to
connect all system fans. Some system fans may not connect to the motherboard and
will instead connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into
any available system fan connector.

CPUFAN1/
CPUFAN2

SYSFAN1/
SYSFAN2/
SYSFAN3

A

* Please refer to your processor’s official website or consult your vendor to find
recommended CPU heatsink.

» These connectors support Smart Fan Control with liner mode. The Command
Center utility can be installed to automatically control the fan speeds according to
the CPU’s temperature.

* Ifthere are not enough ports on the motherboard to connect all system fans,
adapters are available to connect a fan directly to a power supply.

» Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.
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JFP1, JFP2: System Panel Connectors

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector
is compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. When
installing the front panel connectors, please use the optional M-Connector to simplify
installation. Plug all the wires from the computer case into the M-Connector and then
plug the M-Connector into the motherboard.

@

Watch the video to learn how to Install front panel connectors.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

JFP2

A Impoertant

» On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are
positive wires. Please use the diagrams above and the writing on the optional
M-Connectors to determine correct connector orientation and placement.

» The majority of the computer case’s front panel connectors will primarily be plugged
into JFP1.
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JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 Expansion Connectors

The USB 3.1 Gen1 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports
data transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

~7

The JUSB3 (red mark) connector supports MSI’s new Super-Charger technology
which provides quicker USB charging of your smartphone or other USB-powered
devices. To enable this feature, please install the MSI Super-Charger application

on your computer. When the Super-Charger application is turned on, the JUSB3
connector will convert data channels to extra power channels to quickly charge your
connected device. Please note that when the Super-Charger application is turned on,
data transmission and synchronization over the JUSB3 connector will not function.
To enable the JUSB3 connector to function as a normal USB 3.1 Gen1 connector,
please turn off the Super-Charger application. When the computer is in stand-by or
hibernation mode (S3/ S4/ S5) Super-Charger mode will automatically be enabled.

A Impoitant

* Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.
» Please only connect one device per USB port to ensure stable charging.

» Super-Charger Technology is only available on select MSI motherboard models.
Please refer to the MSI website to check if your motherboard has Super-Charger
technology.

* ForiPad, JUSB3 (red mark) can still charge iPad in S3, S4, S5 state.

» To use a USB 3.1 Gen1 device, you must connect the device to a USB 3.1 Gen1
port through an optional USB 3.1 Gen1 compliant cable.
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JUSB1~2: USB 2.0 Expansion Connectors

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB
HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

A Important;

Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

JCI1: Chassis Intrusion Connector

This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this
intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must
enter the BIOS utility and clear the record.

0\
£
%N
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JAUD1: Front Panel Audio Connector

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer
case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel I1/0O Connectivity Design
Guide.

JTPM1: TPM Module Connector

This connector connects to a TPM (Trusted Platform Module). Please refer to the TPM
security platform manual for more details and usages.
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Voltage Checkpoints

These voltage checkpoints are used to measure the current system voltages. A
multimeter (not included) will be required to check voltages.

FV1: V-Check Connectors

To check the voltage, please use the optional voltage checkpoint cables included in
the motherboard package. Attach the positive lead of the multimeter to the voltage
checkpoint cable and the negative lead to the ground connector.

GND
GND
GND
CORE
RING
SA
DDR23
DDRO1

VCCIN

EEEEEEEEE)

Connector Description

GND (pin 7~9) Ground

CORE (pin 6) CPU core power.

RING (pin 5) The CPU Ring is an interface for integrated controllers
inside the CPU. The CPU Ring voltage can affect the CPU
overclocking performance.

SA (pin 4) The SA (CPU System Agent) voltage is the voltage supplied
to the integrated memory controller inside the CPU.

DDR23 (pin 3) Memory voltage for channel C/ D. The DDR memory voltage
is the voltage supplied to the DDR memory modules on the
motherboard. Lower memory timings may require higher
voltages to maintain system stability.

DDRO1 (pin 2) Memory voltage for channel A/ B. The DDR memory voltage
is the voltage supplied to the DDR memory modules on the
motherboard. Lower memory timings may require higher
voltages to maintain system stability.

VCCIN (pin1) The CPU VCCIN voltage is the CPU power source that is
shared with components of the CPU.
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Button

The motherboard has numerous on-board buttons to control various functions. This
section will explain how to change your motherboard’s functions through the use of
these on-board buttons.

OC1: OC Genie Button

This button is used to automatically overclock the system. To enable OC Genie,
Set this button to ON while the system is in power off mode. On the next boot,
the processor will be automatically overclock for optimal performance. To disable
OC Genie, Set this button to OFF while the system is in power off mode and the
configuration parameters will return to its normal values.

@

Watch the video to learn how to use the OC Genie button.
http.//youtu.be/nlpRvWkUazg

0

| >
! — —
= —
0 On Off

A

This motherboard provides two ways to enable OC Genie: press the physical OC
Genie button on the motherboard, or click the virtual OC Genie button in BIOS. You
can specify how OC Genie to be enabled by using the "OC Genie Function Control"
item in BIOS.

» Please install DDR4 2133 or faster memory and equip a better heatsink/cooler to
use the OC Genie function.

* We do not guarantee the OC Genie overclocking range or the damages/risks
caused by overclocking behavior.

 Itis possible to disable the OC Genie function in the BIOS setup. Please refer to the
BIOS section of the manual for instructions on how to turn off OC Genie from the
BIOS.

» The usage of OC Genie is at the user’s own risk. Overclocking is never guaranteed
by MSI.

» To ensure successfully OC Genie usage, MSI components are recommended.
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POWER1: Power Button

This button is used to turn-on and turn-off the system. Press the button once to turn-on
or turn-off the system.

RESET1: Reset Button

This reset button is used to reset the system. Press the button to reset the system.
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Jumper

JBAT1: Clear CMOS Jumper

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on
the motherboard to save system configuration data. If you want to clear the system
configuration, set the jumper to clear the CMOS RAM.

= stz e}
3
|
0 dEEl 1 [0

o % Keep Data Clear Data

o]
=—-3 O

coo H
e = I (e [

A Impoitant

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off.
Afterwards, open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on
because it will damage the motherboard.
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Switch

BIOS1: Multi-BIOS Switch

This motherboard has two built-in BIOS ROMs (Labeled A and B, default BIOS ROM
is A). If one is crashed, you can shift to the other for booting by sliding the switch.

BIOS A ¢mmmmd B|OS B

Blue LED[] []Green LED

BIOS recovery using the M-Flash utility
When BIOS update fails or rendered the computer to be non-bootable, you can
recover the failed BIOS by following the steps.

Preparation:

1. Prepare a USB flash drive.

2. Download the BIOS file from the MSI official website (www.msi.com), and then
decompress the file.

3. Save the BIOS file to the root folder of the USB flash drive.

BIOS recovery steps:

1. Power off the computer.

2. Slide the Multi-BIOS switch to the operational BIOS ROM.

3. Insert the USB flash drive that includes the BIOS file to the USB port on the
motherboard.

4. Boot up the system and go to BIOS setup -~ M-Flash — Select one file to update
BIOS and ME and then press “Enter” key.

5. Select the BIOS file that you want to flash and the system will restart
automatically.

6. Slide the Multi-BIOS switch to the failed BIOS ROM and press any key to start the
BIOS update process when the message “Please set the multi BIOS switch to the
target BIOS ROM then press any key to continue” appears.

7. The system will restart after the BIOS update is completed.
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OC_SW1: OC Genie Mode Switch

This switch provides two overclocking modes (Gear 1 and Gear 2) for OC Genie
operation. When you press the OC Genie button, the overclocking procedure will

be performed according to the setting of this switch. The Gear 1 Mode is the default
setting. The Gear 2 Mode allows the OC Genie function to overclock the CPU/ system
frequency higher then Gear 1 Mode.

Blue LED 1 [ RedLED

Gear 1 4 Gear 2

(Default)

A Important

* Gear 1 Mode: For normal users using original fan.

» Gear 2 Mode: For OCers using better heat dissipation fan such as liquid cooling or
customized one.

AUDIO_SW1: Audio Selection Switch

This switch allows you to select either the front panel audio-out port or the 6.3mm
headphone jack to output audio.

Front <) 6.3mm

audio-out headphone-out
(Default)

A Important;

The front panel audio and the 6.3mm headphone audio can not be outputted
simultaneously. Thus you have to enable one of them as your desired.
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SLOW_1: Slow Mode Booting Switch

This switch is used for LN2 cooling solution, that provides the extreme overclocking
conditions, to boot at a stable processor frequency and to prevent the system from
crashing.

a
o)
g
|
u
u Normal s Enabled
(Default) (Please enable this
H swtich during BIOS
S POST.)

A Important;

» Users will try extreme low temperature overclocking at their own risks. The
overclocking results will vary according to the CPU version.

* Please don'’t switch to “Enabled” when power-off or the system will be un-bootable.
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LED Status Indicators

OC Switch Gear 1 LED
OC Switch Gear 2 LED

— XMP LED

Debug code LED
BIOS B LED

Slow Mode LED BIOS A LED

LED Status Table

The following table describes the status of LED indicators.
LED LED Status | Description
OC Switch Gear 1 Blue Gear 1 OC Genie mode
OC Switch Gear 2 Red Gear 2 OC Genie mode
XMP On XMP is activated
Slow Mode Red Slow mode is enabled
BIOS B Green BIOS B in operation
BIOS A Blue BIOS A in operation
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Debug Code LED Table

Please refer to the table below to get more information about the Debug Code LED

message.
Post Status
02,07 Power on CPU Initialization
03,08 Power on North Bridge Initialization
04,09 Power on South Bridge Initialization
0B Power on Cache Initialization

11~14,32~36,56~5A

Early CPU Initialization

15~18,37~3A

Early North Bridge Initialization

19~1C,3B~3E

Early South Bridge Initialization

1D~2F,31,3F~4E,50~55

Early Memory Initialization

63~67,D0 Late CPU Initialization
69~6F,D1 Late North Bridge Initialization
70~77,D2 Late South Bridge Initialization
92~96,B5,D4 PCI bus Initialization

97,98,99,B2,D5~D7

Console Output/Input devices/Console initialization and
Load Option ROM (VGA, RAID, parallel ports, serial

9A~AT.BA SCSI.....)
A8,A9,AB Start of Setup. BIOS setup if needed/ requested.
AD/AE Ready To Boot event/Legacy Boot event

CPU temperature

Fully boot
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Drivers and Utilities

After you install the operating system you will need to install drivers to maximize the
performance of the new computer you just built. MSI motherboard comes with a Driver
Disc. Drivers allow the computer to utilize your motherboard more efficiently and take
advantage of any special features we provide.

You can protect your computer from viruses by installing the bundled security
program. The bundle also includes a variety of powerful and creative utilities.

Driver/ Utilities Installation

Please follow the steps below to install drivers and utilities for your new computer.

1. Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The installer will automatically appear
if autorun is enabled in OS.

2. Installer will automatically find and list all necessary drivers.
3. Click Install button.

I72Si DRIVER & SOFTWARE SETUP

Utilities Security System information
v'| Drivers

v/| [ Chipset Driver &

Intel Chipset Drivers Version : 10.0.27 Size :5MB. Status : Notinstalled

v @ LANDriver v

Killer Network Drivers Version : 1.1.52.1085 Size 1122 B Status : Notinstalled

O Killer Network Drivers (without utility) ~ Version : 1.1.52.108% Size . 4MB Status : Notinstalled
v/ [©)) Audio Driver v

Realtek HD Audio Drivers Version : 6.0.1.7503 Size : 580 MB Status : Notinstalled

Nahimic Version: 1.0.0 Size : 15 MB Status : Notinstalled

&=  Other Driver

Click here

4. The software installation will then be in progress, after it has finished it will prompt
you to restart.

5. Click OK button to finish.
6. Restart your computer.

You can also use the same method to install the utilities.
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BIOS Setup

CLICK BIOS is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting
parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the CLICK BIOS, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature,

select the boot device priority and view system information such as the CPU name,

DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export
parameters data for backup or sharing with friends.

Entering BIOS Setup

Power on the computer and the system will start the Power On Self Test (POST)
process. When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter
BIOS:

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu

If the message disappears before you respond and you still need to enter BIOS,
restart the system by turning the computer OFF then back ON or pressing the RESET
button. You may also restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and
<Delete> keys.

MSI additionally provides two methods to enter the BIOS setup. You can click the
“GO2BIOS” tab on “MSI Fast Boot” utility screen or press the physical “GO2BIOS"
button (optional) on the motherboard to enable the system going to BIOS setup
directly at next boot.

IS FAST BOOT

FASTBOOT @D o

Click "GO2BIOS" tab on
GOZBI6S u "MSI Fast Boot" utility
screen.

A

* Please be sure to install the “MSI Fast Boot” utility before using it to enter the BIOS
setup.
» The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous

update for better system performance. Therefore, the description may be slightly
different from the latest BIOS and should be held for reference only.
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Overview
After entering BIOS, the following screen is displayed.

Temperature monitor

My Favorites Language

X99A GODLIKE GAMING 1
CARBON System

Temperature || [Fri 11/ ; - . .
o gy = = — information

Boot device
Virtual OC priority bar

Genie Button
SETTINGS

BIOS menu | — Z AN BIOS menu
selection - LBE selection

BOARD
EXPLORER

Menu display

»BIOS menu selection
The following options are available:

m SETTINGS - Uses this menu to specify the parameters for chipset and boot
devices.

m  OC - This menu contains the frequency and voltage adjustments. Increasing
the frequency can get better performance, however high frequency and heat
can cause instability, we do not recommend general users to overclock.
M-FLASH - This menu provides the way to update BIOS with a USB flash disk.
OC PROFILE -This menu is used to set various overclocking profiles.
HARDWARE MONITOR - This menu is used to set the speeds of fans and
monitor voltages of system.

®  BOARD EXPLORER - It provides the information of the installed devices on
the motherboard.
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»Virtual OC Genie Button

Enables or disables the OC Genie function by clicking on this button. When enabled,
this button will be light. Enabling OC Genie function can automatically overclock with
MSI optimized overclocking profile.

A

We recommend that you do not to make any modification in OC menu mode and do
not to load defaults after enabling the OC Genie function.

»Menu display
This area provides BIOS setting items and information to be configured.

»Boot device priority bar
You can move the device icons to change the boot priority.

High priority »  Low priority

» System information
Shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM capacity
and the BIOS version.

»Language
Allows you to select the language of the BIOS setup.

» Temperature monitor
Shows the temperatures of the processor and the motherboard.

» My Favorites
Allows you to create your personal BIOS menu where you can save and access your
favorite/ frequently-used BIOS setting items.
m  Default HomePage - Allows you to select a BIOS menu (e.g. Settings, OC...,etc)
as the BIOS home page.
m  Favorite1~5 - Allows you to add the frequently-used/ favorite BIOS setting items
in one page.
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Operation

You can control BIOS settings with the mouse and the keyboard. The following table
lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hot key | Mouse Description

<t loe> 2 Select Item

Move the cursor

<Enter> Select Icon/ Field

\1/

Click/ Double-click
the left button

<Esc> NV Jump to the Exit menu or return to the previous
&) from a submenu

Click the right button

<+> Increase the numeric value or make changes
<> Decrease the numeric value or make changes
<F1> General Help

<F2> Favorites assistant

<F3> Enter My Favorites menu

<F4> CPU Specifications

<F5> Enter Memory-Z

<F6> Load optimized defaults

<F8> Load Overclocking Profile

<F9> Save Overclocking Profile

<F10> Save Change and Reset

<F12> Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive
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OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the motherboard.

[simple]

A

» Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.
» Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or
severely damage your hardware.

* If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy
overclocking.

» Simple/Advanced Mode [Simple]
Enables or disables the advanced OC settings in BIOS.
[Simple] Provides the regular OC settings in BIOS setup.

[Advanced] Provides the advanced OC settings for experienced users to configure
in BIOS setup.

Note: We use * as the symbol for the OC settings of Advanced mode.
< CPU Setting >

»CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

Sets the applying mode for adjusted CPU ratio. This item only appears when a CPU
that support “Turbo Boost” is installed.

[All Core] Enables the "CPU Ratio". All CPU cores will run the same CPU ratio
that be set in " Adjust CPU Ratio".

[Per Core] Enables the "X-Core Ratio Limit". Sets each CPU core ratio separately
in "X-Core Ratio Limit".

»CPU Ratio [Auto]

Sets the CPU ratio that is used to determine CPU clock speed for all cores. This item

can only be changed if the processor supports this function.

»X-Core Ratio Limit [Auto]*

These items only appear when a CPU that support this function is installed. These

items allow you to set the CPU ratios for different number of active cores.

En-42



» Adjusted CPU Frequency
Shows the adjusted CPU frequency. Read-only.
» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

Selects the CPU Ratio operating mode. This item will appear when you set the CPU
ratio manually.

[Fixed Mode] Fixes the CPU ratio.

[Dynamic Mode] CPU ratio will be changed dynamically according to the CPU
loading.

»EIST [Enabled]*

Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency
dynamically. It can decrease average power consumption and average
heat production.

[Disabled] Disables EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item appears when the installed CPU

supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically above
rated specifications when system request the highest performance
state.

[Disabled] Disables this function.

»Enhanced Turbo

Enables or disables Enhanced Turbo function for all CPU cores to boost CPU
performance.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Enabled] All CPU cores would be increased to maximum turbo ratio.
[Disabled] Disables this function.

»OC Genie Function Control [By Onboard Button]

Enables the OC Genie function by virtual button in BIOS or physical button on

motherboard. Enabling OC Genie function can automatically overclock the system

with MSI optimized overclocking profile.

[By BIOS Options] OC Genie function is enabled by clicking the virtual OC Genie
button at the top left corner of BIOS setup screen.

[By Onboard Button]OC Genie function is enabled by pressing the physical OC Genie
button on the motherboard.

»Ring Ratio [Auto]

Sets the ring ratio. The valid value range depends on the installed CPU.

» Adjusted Ring Frequency
Shows the adjusted Ring frequency. Read-only.

< CPU BCLK Setting >

» CPU Base Clock (MHz) [Default]

Sets the CPU Base clock. You may overclock the CPU by adjusting this value. Please
note that overclocking behavior and stability is not guaranteed. This item appears
when the installed processor supports this function.
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»CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*
Sets the applying mode for adjusted CPU base clock.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Next Boot] CPU will run the adjusted CPU base clock at next boot.
[Immediate] CPU runs the adjusted CPU base clock immediately.
[During Boot] CPU will run the adjusted CPU base clock during boot.
< DRAM Setting >

» DRAM Reference Clock [Auto]*
Sets the DRAM reference clock. The valid value range depends on the installed CPU.
This item appears when a CPU that supports this adjustment is installed.

» DRAM Frequency [Auto]
Sets the DRAM frequency. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

» Adjusted DRAM Frequency
Shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) is the overclocking technology by memory module.
This item will be available when you install the memory modules that support X.M.P.
technology.

[Disabled] Disables this function.

[Profile 1] Uses profile1 over-clocking settings of installed XMP memory module.
[Profile 2] Uses profile2 over-clocking settings of installed XMP memory module.
»Memory Try It | [Disabled]

It improve memory compatibility or performance by choosing optimized memory
preset.

» DRAM Timing Mode [Auto]
Selects the memory timing mode.

[Auto] DRAM timings will be determined based on SPD (Serial Presence
Detect) of installed memory modules.

[Link] Allows user to configure the DRAM timing manually for all memory
channel.

[UnLink] Allows user to configure the DRAM timing manually for respective

memory channel.

» Advanced DRAM Configuration

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu will be activated after setting
[Link] or [Unlink] in “DRAM Timing Mode”. User can set the memory timing for each
memory channel. The system may become unstable or unbootable after changing
memory timing. If it occurs, please clear the CMOS data and restore the default
settings. (Refer to the Clear CMOS jumper/ button section to clear the CMOS data,
and enter the BIOS to load the default settings.)
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» Memory Fast Boot [Auto]
Enables or disables the initiation and training for memory every booting.
[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Memory will completely imitate the archive of first initiation and first
training. After that, the memory will not be initialed and trained when
booting to accelerate the system booting time.

[Disabled] The memory will be initialed and trained every booting.

< Voltage Setting >
> DigitALL Power

Press <Enter> to enter the sub-menu. Controls the digital powers related to CPU
PWM.

»VR 12VIN OCP Expander [Auto]

Expands the limitation of VR Over Current Protection with 12V input voltage. The
higher expanding value indicates less protection. Therefore, please adjust the
current carefully if needed, or it may damage the CPU/ VR MOS. If set to "Auto",
BIOS will configure this setting automatically.

»CPU Phase Control [Auto]

Controls PWM phase proportionally to the CPU loading. If set to "Auto", BIOS will
optimize the CPU PWM phase automatically.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Normal] Sets the normal power phase profile for CPU, it could provide a
stable system performance and effective power-saving capability.

[Optimized]  Sets the optimum power phase profile for CPU, it could provide the
system with an optimum power-saving capability.

[Disabled] Disables the PWM power phase switching feature.

»CPU Vdroop Offset Control [Auto]

Sets a percentage of offset voltage for CPU vdroop. If set to "Auto”, BIOS will
configure this setting automatically.

»CPU Over Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for CPU over-voltage protection. If set to "Auto”, BIOS will
configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and
may damage the system.

»CPU Under Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for CPU under-voltage protection. If set to “Auto”, BIOS will
configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and
may damage the system.

»CPU Over Current Protection [Auto]
Sets the current limit for CPU over-current protection. If set to “Auto”, BIOS will

configure this setting automatically. Higher values provides less protection and may
damage the system.

»CPU Switching Frequency [Auto]

Sets the PWM working speed to stabilize CPU Core voltage and minimize ripple
range. Increasing the PWM working speed will cause higher temperature of
MOSFET. So please make sure a cooling solution is well-prepared for MOSFET
before you increase the value. If set to "Auto”, BIOS will configure this setting
automatically.
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»CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]
Enables or disables the CPU VRM over-temperature protection.

[Enabled] Sets the temperature limit on CPU VRM for over-temperature
protection. The CPU frequency may be throttled when CPU
temperature over the specified temperature.

[Disabled] Disables this function.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Phase Control [Auto]
Controls PWM phase proportionally to the DRAM loading. If set to "Auto”, BIOS
will optimize the DRAM PWM phase automatically.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Optimized]  Sets the optimum power phase profile.
[Disabled] Disables the PWM power phase switching feature.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Over Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for DRAM over-voltage protection. If set to "Auto”, BIOS will
configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and
may damage the system.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Under Voltage Protection [Auto]

Sets the voltage limit for DRAM under-voltage protection. If set to "Auto"”, BIOS
will configure this setting automatically. Higher voltage provides less protection and
may damage the system.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Over Current Protection [Auto]

Sets the current limit for DRAM over-current protection.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enhanced] Extends the limitation of memory over-current protection.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Switching Frequency [Auto]

Sets the PWM working speed to stabilize DRAM voltage and minimize ripple range.
If set to “Auto”, BIOS will configure this setting automatically.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D VRM Over Temperature Protection [Auto]

Sets the temperature limit on DRAM VRM for over-temperature protection.
The DRAM frequency may be throttled when DRAM VRM over the specified
temperature.If set to "Auto”, BIOS will configure this settings.

»SVID Communication [Auto]*
Enables or disables SVID (Serial Voltage Identification) support.
[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] PWM phase will be changed dynamically according to the CPU SVID
(Serial Voltage Identification).

[Disabled] Disables SVID (Serial Voltage Identification) support.

»VCCIN Voltage [Auto]

Sets the CPU input voltage. The CPU input voltage is the CPU power source that is
shared with components of the CPU.
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»CPU Core/Ring Voltage Mode [Auto]*
Selects the control mode for CPU Core/ Ring voltages.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Adaptive Mode] Sets the adaptive voltage automatically for optimizing the system
performance.

[Override Mode] Allows you to set the voltage manually.

[Offset Mode] Allows you to set the offset voltage and select the voltage
offset mode.

[Adaptive + Offset ] Sets the adaptive voltage automatically and allows you to set the
offset voltage.

[Override + Offset] Allows you to set the voltage and the offset voltage manually.

»CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage [Auto]

Sets the CPU Core/ Ring voltages. If set to “Auto”, BIOS will set these voltages
automatically or you can set it manually. This item appears when “CPU Core/Ring
Voltage Mode” sets to [Auto]/ [Adaptive Mode]/ [Override Mode].

»CPU Core/ Ring Voltage Offset Mode [Auto]*
Selects the offset mode for CPU Core/ Ring voltage. This item appears when “CPU

Core/Ring Voltage Mode” sets to [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override +
Offset].

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[+] Allows you to offset the voltage by positive value mode.
[-] Allows you to offset the voltage by negative value mode.

»CPU Core/ Ring Voltage Offset [Auto]

Sets the offset value for CPU Core/ Ring voltage. If set to "Auto”, BIOS will set these
voltages automatically or you can set it manually. This item appears when “CPU Core/
Ring Voltage Mode” sets to [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset].

» CPU SA Voltage Mode [Manual Mode]*

Selects the control mode for CPU SA voltage.

[Manual] Allows you to set the voltage manually.

[Offset] Allows you to set the offset voltage and select the voltage offset mode.

»CPU SA Offset Mode [Auto]*

Selects the offset mode for CPU SA voltage. This item appears when “CPU SA
Voltage Mode” sets to [Offset Mode].

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[+] Allows you to offset the voltage by positive value mode.
[-] Allows you to offset the voltage by negative value mode.

»CPU SA Voltage Offset [Auto]*

Sets the offset value for CPU SA voltage. If set to "Auto”, BIOS will set these voltages
automatically or you can set it manually. This item appears when “CPU SA Voltage
Mode” sets to [Offset Mode].

»CPU SA Voltage [Auto]
Sets the CPU SA voltage. If set to “Auto”, BIOS will set these voltages automatically

or you can set it manually. This item appears when “CPU SA Voltage Mode” sets to
[Manual Mode].
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» XXX Voltage [Auto]* (optional)
Sets the voltages related to memory/ PCH. If set to "Auto”, BIOS will set the voltage
automatically or you can set it manually.

< Other Setting >

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

Enables or disables the system to issue a warning message during boot when the

CPU or memory has been replaced.

[Enabled] The system will issue a warning message during boot and than needs
to load the default settings for new devices.

[Disabled] Disables this function and keeps the current BIOS settings.

» CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays the information of
installed CPU. You can also access this information menu at any time by pressing
[F4]. Read only.

»CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows what the key features
does the installed CPU support. Read only.
»MEMORY-Z
Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu displays all the settings and
timings of installed memory. You can also access this information menu at any time by
pressing [F5].
»DIMMx Memory SPD
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the information of
installed memory. Read only.
»CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu.

»Hyper-Threading [Enabled]

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates
and reduces end-user response times. Intel Hyper-Threading technology treats
the multi cores inside the processor as multi logical processors that can execute
instructions simultaneously. In this way, the system performance is highly
improved. This item appears when the installed CPU supports this setting.
[Enable] Enables Intel Hyper-Threading technology.

[Disabled] Disables this item if the system does not support HT function.

»Active Processor Cores Control [Disabled]
Enables or disables the following items (Core0~X).

»Core0~X [Enabled]
Enables or disables the CPU core. These items only appear when “Active
Processor Cores Control” is enabled.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]
Enables or disables the extended CPUID value.

[Enabled] BIOS will limit the maximum CPUID input value to circumvent
boot problems with older operating system that do not support the
processor with extended CPUID value.

[Disabled] Use the actual maximum CPUID input value.
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»Execute Disable Bit [Enabled]

Intel's Execute Disable Bit functionality can prevent certain classes of malicious

“buffer overflow” attacks where worms attempt to execute code to damage the

system. It is recommended that keeps this item enabled always.

[Enabled] Enables NO-Execution protection to prevent the malicious attacks
and worms.

[Disabled] Disables this function.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]
Enables or disables Intel Virtualization technology.

[Enabled] Enables Intel Virtualization technology and allows a platform to run
multiple operating systems in independent partitions. The system
can function as multiple systems virtually.

[Disabled] Disables this function.

»Intel VT-D Tech [Enabled]

Enables or disables Intel VT-D (Intel Virtualization for Direct 1/0) technology.

[Enabled] Enables Intel VT-D technology and allows a platform to run multiple
operating systems in independent partitions. The system can
function as multiple systems virtually.

[Disabled] Disables this function.

»Hardware Prefetcher [Enabled]

Enables or disables the hardware prefetcher (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Allows the hardware prefetcher to automatically pre-fetch data
and instructions into L2 cache from memory for tuning the CPU
performance.

[Disabled] Disables the hardware prefetcher.

»Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Enables or disables the CPU hardware prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Enables adjacent cache line prefetching for reducing the cache
latency time and tuning the performance to the specific application.

[Disabled] Enables the requested cache line only.

»CPU AES Instructions [Enabled]

Enables or disables the CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) support. This item appears when a CPU supports this function.
[Enabled] Enables Intel AES support.

[Disabled] Disables Intel AES support.

> Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Enables or disables the Intel adaptive thermal monitor function to protect the CPU

from overheating.

[Enabled] Throttles down the CPU core clock speed when the CPU is over the
adaptive temperature.

[Disabled] Disables this function.
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» Intel C-State [Enabled]
C-state is a processor power management technology defined by ACPI.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Detects the idle state of system and reduce CPU power consumption
accordingly.

[Disabled] Disable this function.

»C1E Support [Disabled]

Enables or disables the C1E function for power-saving in halt state. This item

appears when “Intel C-State” is enabled.

[Enabled] Enables C1E function to reduce the CPU frequency and voltage for
power-saving in halt state.

[Disabled] Disables this function.

»Package C State limit [Auto]
This item allows you to select a CPU C-state mode for power-saving when system
is idle. This item appears when "Intel C-State" is enabled.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[CO~C6] The power-saving level from high to low is C6, C2, then CO.
»CFG Lock [Enabled]

Lock or un-lock the MSR 0xE2[15], CFG lock bit.
[Enabled] Locks the CFG lock bit.
[Disabled] Un-locks the CFG lock bit.

»EIST [Enabled]

Enables or disables the Enhanced Intel® SpeedStep Technology. This item will

appear when “Simple/ Advanced Mode” is set to [Simple].

[Enabled] Enables the EIST to adjust CPU voltage and core frequency
dynamically. It can decrease average power consumption and
average heat production.

[Disabled] Disables EIST.

»Intel Turbo Boost [Enabled]

Enables or disables the Intel® Turbo Boost. This item is for Simple mode and

appears when the installed CPU supports this function.

[Enabled] Enables this function to boost CPU performance automatically above
rated specifications when system request the highest performance
state.

[Disabled] Disables this function.

»Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Sets the long duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.

»Long Duration Maintained (s) [Default]

Sets the maintaining time for "Long duration power Limit(W)".

»Short Duration Power Limit (W) [Auto]

Sets the short duration TDP power limit for CPU in Turbo Boost mode.
»CPU Current Limit (A) [Auto]

Sets maximum current limit of CPU package in Turbo Boost mode. When the

current is over the specified limit value, the CPU will automatically reduce the core
frequency for reducing the current.
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» Internal VR OVP OCP Protection [Auto]
Enables or disables the over-voltage protection and over-current protection for
CPU internal VR (Voltage Regulator).

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.

[Enabled] Enables the limitation of internal VR for over-voltage protection and
over-current protection.

[Disabled] Disables this function for overclocking.

> Internal VR Efficiency Management [Auto]
Enables or disables the CPU internal VR efficiency management.

[Auto] This setting will be configured automatically by BIOS.
[Enabled] Enables the VR effciency management for power-saving control.
[Disabled] Disables this function.

»DMI Gen 2 [Enabled]
Enables or disables DMI (Direct Media Interface) generation 2.

»DMI De-emphasis Control [-6dB]

Sets the de-emphasis value to improve DMI margins. However, the default usually
works best.

»3DMark2001 XP Turbo [Disabled]

Enables or disables 3DMark2001. Enabling it could improve performance for
3DMark2001 in XP.
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Deutsch

Danke, dass Sie das X99A GODLIKE GAMING CARBON (MS-7883 v1.X)
EATX Motherboard gewahlt haben. Diese X99A GODLIKE GAMING
CARBON Motherboard basiert auf dem Intel® X99 Chipsatz und erméglicht so
ein optimales und effizientes System. Entworfen, um den hochentwickelten
Intel® LGA2011-3 Prozessor zu unterstiitzen, stellt die X99A GODLIKE
GAMING CARBON Motherboard die ideale Lésung zum Aufbau eines
professionellen Hochleistungsdesktopsystems dar.




Spezifikationen

Prozessor m Unterstltzt neuen Intel® Core™ i7 Prozessor Extreme Edition fiir
LGA2011-3 Sockel*
* Die aktuelle Informationen {iber CPU besuchen Sie bitte die Webseite: http://www.msi.
com
Chipsatz ® |ntel®X99 Express Chipsatz
Speicher m 8x DDR4 Speicherplatze, aufriistbar bis 128GB
m Unterstltzt DDR4-2133/ 2200(0OC)/ 2400(OC)/ 2600(0C)/
2666(0C)/ 2750(0C) / 2800(0OC)/ 3000(OC)/ 3110(0C)/
3333(0C)/ 3400 (OC)*
® Quad-Kanal-Speicherarchitektur
m Unterstltzt ungepufferte Non-ECC-Speicher
m Unterstltzt RDIMM 1Rx8 Speichermodul (Arbeitet im Non-ECC
Modus)
* Weitere Informationen zu kompatiblen Speicher finden Sie unter: http://www.msi.com
Erweiterung- | ® 5x PCle 3.0 x16-Steckplatze, unterstiitzen bis zu 4-Wege-Betrieb
anschliisse - 1-Weg-Betrieb: x16/ x0/ x0/ x0/ xO
- 2-Weg-Betrieb: x16/ x0/ x0/ x16/ x0*, 16/ x0/ x0/ x8/ x0**
- 3-Weg-Betrieb: x16/ x0/ x0/ x16/ x8*, x8/ x8/ x0/ x8/ x0**
- 4-Weg-Betrieb: x8/ x8/ x0/ x16/ x8*, x8/ x8/ x0/ x8/ x4**
m 1x BT-Modul Steckplatz***
- Unterstutzt MYSTIC LIGHT Funktion
* Fur eine CPU, die 40 PCle-Lanes unterstiitzt
** Fir eine CPU, die 28 PCle-Lanes unterstiitzt
*** Der BT-Modul-Steckplatz ist ein Bluetooth-Modul eingebaut. Es ist nicht mit die anderen
Mini-PCle Module kompatibel.
Multi-GPU m Unterstitzt 4-Wege AMD® CrossFire™ Technologie*
= Unterstitzt 4-Wege NVIDIA® SLI™ Technologie (Fir eine CPU ,
die 40 PCle-Lanes unterstutzt)
= Unterstitzt 3-Wege NVIDIA® SLI™ Technologie (Fir eine CPU,
die 28 PCle-Lanes unterstutzt)
* Betriebssystemunterstiitzung: Windows 7 und Windows 8/ 8.1
Aufbewahrung | = Intel® X99 Express Chipsatz

m 10x SATA 6Gb/s Anschllsse (2 Anschlusse sind fir den SATA-
Express-Anschluss reserviert)*
- SATA1~6 unterstiitzen RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10
- SATA7~10 Anschlisse unterstiitzen den IDE Modus und den
AHCI Modus nur.
- Unterstitzt die Intel® Smart Response Technologie (Windows
7/8/8.1)
m 1x SATA Express Anschluss*
m 1x M.2 Anschluss**
- Unterstiitzt PCle 3.0 x4 und SATA 6Gb/s Standards, 4,2cm/
6cm/ 8cm lange M.2 SSD-Karten
- Unterstiitzt PCle 3.0 x4 NVMe Mini-SAS SSD mit Turbo U.2
Hostkarte
- M.2 PCle Schnittstelle nicht unterstiitzt RAID 0, RAID1, RAID
5 und RAID 10.
* Der SATA Express Anschluss oder die SATA5~6 Anschliisse werden nicht zur Verfi-
gung stehen, wenn Sie ein M.2 SATA Schnittstellenmodul im M.2 Port installieren.
** Intel RST unterstiitzt M.2 PCle SSD nicht.
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Turbo U.2

m M.2 2280 Schnittstellenkarte

Hostkarte m Unterstltzt MINI SAS SSD mit NVMe
m Unterstutzt PCle 3.0 x4 Geschwindigkeit
USB = |ntel® X99 Express Chipsatz
- 6x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Anschlisse (4
Anschlusse an der ruckseitigen Anschlussleiste, 2 Anschlisse
stehen durch den internen USB 3.1 Gen1 Anschluss
(JUSB3)*)
- 6x USB 2.0 Anschlisse (2 Anschliisse an der riickseitigen
Anschlussleiste, 4 Anschlisse stehen durch die internen USB
2.0 Anschliisse zur Verfligung)
m ASMedia ASM1042AE Chipsatz
- 2x USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) Anschlisse stehen
durch den internen USB 3.1 Gen1 Anschluss (JUSB4)
m ASMedia ASM1142 Chipsatz
- 1x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Anschluss an
der riickseitigen Anschlussleiste
- 1x USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Typ-C
Anschluss an der riickseitigen Anschlussleiste
* Interner JUSB3 Anschluss unterstiitzt MSI Super Charger.
Audio = Realtek® ALC1150 Codec
- 7.1-Kanal-HD-Audio
- Unterstutzt S/PDIF-Ausgang
m ESS® ES9018K2M Codec
- Unterstutzt ein 6,3mm vergoldeten Stereo-Kopfhdérerausgang
LAN m 2x Killer E2400 Gigabit LAN Controllers*®
* Der Killer Network Manager ist derzeit nur flir Windows 7/ 8/ 8.1 erhéltlich. Die unterstiitz-
ten Treiber fiir andere Betriebssysteme wiirden auf der Website zur Verfligung stehen,
wenn vom Lieferanten zur Verfligung gestellt.
Wireless-LAN | = Killer Wireless 1535 Modul.
- Unterstutzt 2x2 802.11a/b/g/n/ac mit erweiterten Funktionen
- Unterstitzt 20/ 40MHz im 2,4GHz und 20/ 40/ 80MHz im
5GHz Band
- Unterstitzt Miracast
Bluetooth u Killer Wireless 1535 Modul.
- Unterstiitzt Bluetooth v4.1
Hintere Ein-/ m PS/2 Anschluss x1

und Ausgénge

m USB 2.0 Anschlisse x2

m Clear CMOS Taste x1

m USB 3.1 Gen2 Anschluss x1

m USB 3.1 Gen2 Typ-C Anschluss x1

m USB 3.1 Gen1 Anschliisse x4

m | AN (RJ45) Anschlisse x2

m \Wi-Fi /Bluetooth Antennenanschliisse x2

m 6,3mm vergoldeten Stereo-Kopfhérerausgang x1
m Optischer S/PDIF-Ausgang x1

m OFC Audiobuchsen x5
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Interne
Anschlisse

m ATX 24-poliger Stromanschluss x1

m ATX12V 8-poliger Stromanschluss x1

m ATX12V 4-poliger Stromanschluss x1

m SATA 6Gb/s Anschlisse x10

® M.2 Anschluss x1

m SATA Express Anschluss x1

m USB 2.0 Anschlisse x2 (unterstutzt zusatzliche 4 USB 2.0-Ports)

m USB 3.1 Gen1 Anschllsse x2 (unterstitzt zusatzliche 4 USB 3.1
Gen1-Ports)

m 4-poliger CPU-Lufter-Anschlisse x2

m 4-poliger System-Lufter-Anschlisse x3

® Audioanschluss des Frontpanels x1

m Systemtafelanschlisse x2

® TPM Anschluss x1

® Gehausekontaktschalter x1

® Spannungsmesspunkte x9

m Steckbriicke zur CMOS-L6schung x1

m Ein-/ Ausschalter x1

m Reset-Taste x1

® OC Genie Taste x1

= Multi-BIOS Schalter x1

m OC Genie Modeschalter x1

m \Wahl des Audio-Ausgangs x1

m Slow Mode Booting Schalter x1

m 2-Digit Debug Code LED x1

m Wi-Fi/Bluetooth Modul-Anschluss x1

E/A Anschluss

= NUVOTON NCT6792 Controller Chip

Hardware-
Monitor

m CPU/System Temperaturerfassung
m CPU/System Geschwindigkeitserfassung
m CPU/System Lufterdrehzahlregelung

BIOS
Funktionen

m 2x 128 Mb Flash

= UEFI AMI BIOS

m ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
m Mehrsprachenunterstiitzung
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Besonder- = AUDIO BOOST 3 PRO
heiten m MILITARY CLASS Class 4
m OC GENIE 4

m CLICK BIOS 4

= NVIDIA SLI

® AMD CrossFire

m EASY BUTTON 3

® Spannungsmesspunkte

m Clear CMOS Taste

m Total Luftersteuerung

m Spielgerat-Port

m SUPER CHARGE

® SMART UTILITIES

m Killer DoubleShot-X3 PRO
u \WVi-Fi

m Bluetooth

® COMMAND CENTER

m USB 3.1 Gen2

® MYSTIC LIGHT

Software ® Treiber
= MSI
- COMMAND CENTER
- LIVE UPDATE 6
- SMART UTILITIES
- SUPER CHARGE
- FAST BOOT
- MSI GAMING APP
m XSplit Gamecaster
® Nahimic
m Norton Internet Security Solution
m |ntel Extreme Tuning Utility
m SteelSeries Engine

Formfaktor m EATX Formfaktor
m 12 Zoll x 10,7 Zoll (30,5 cm x 27,2 cm)
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4 Channel DDR4 Memory
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LGA2011-3 CPU

__md

PClExpressBus  x2  Killer E2400
» Gigabit LAN
DMI 2.0
Xt Wi-Fi/
Bluetooth
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x1
MRS \SMEDIA

[ASM1042AE

X99 PCH
2xUSB 3.1 Gen1

PCI Express Bus

x2
ey gl ASHEDIA
ASH1142
2xUSB 3.1 Gen2

LPC Bus

Realtek
ALC1150

NV6792
Super 110

Cs-Out  Line-In/[5s-Out

6.3 mm headphone out
RS-Out Line-Out

SPDIF-Out MIC

m Ausfuhrliche Informationen finden Sie in den Spezifikationen des Motherboards.
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Anschlusstibersicht

Wi-Fi/Bluetooth

Erweiterungsmodul Anschluss CPU  BIOS1
CPUFAN2 JPWR3 0C_SW1
DIMM1 PRz DIMMS CPUFAN1
DIMM2 DIMM7
DIMM3 DIMM6
DIMM4 DIMM5

Elj 1N —0C1

— FV1
Riick- _| L POWER1
tafel L RESET1

—JPWR1

—SYSFAN3

&

£E

PCLE1 -—:—% STJuses

@ ]-—SATM 2
?

PeLE2 : 3 — SATA3_4
==

PCIE3 =
=S

PCI_E4 = ] | SE1_65-SATA 87
M2—1 o) o U
_ SATA9_10

PCI_E5 ; :% Jen
JBAT1 — @ =

;lr—ﬂmanh mm m [ Gyl o B | JUSB4

SYSFAN2
JAUD1 | JF|P2
AUDIO_SW1 b1
SYSFAN1 JUsE2
JTPMA JUSB
SLOW_1




Ubersicht der Motherboard-Anschliisse

Port-Name Port-Typ Seite

AUDIO_SW1 Wahl des Audio-Ausgangs De-33
BIOS1 Multi-BIOS Schalter De-32
CPUFAN1~2,SYSFAN1~3  Stromanschlisse fir Lifter De-23
CPU LGA2011-3 CPU Sockel De-11
DIMM1~8 Speichersteckplatze De-15
FV1 Spannungsmesspunkte De-28
JAUD1 Audioanschluss des Frontpanels De-27
JBAT1 Steckbriicke zur CMOS-Léschung De-31
JCiH Gehausekontaktanschluss De-26
JFP1, JFP2 Systemtafelanschlisse De-24
JPWR1~3 ATX Systemtafelanschliisse De-19
JTPM1 TPM Module Connector De-27
JUSB1~2 USB 2.0 Erweiterungsanschliisse De-26
JUSB3~4 USB 3.1 Gen1 Erweiterungsanschliisse De-25
M2_1 M.2 Anschluss De-22
OC1 OC Genie Taste De-29
OC_SWi1 OC Genie Modeschalter De-33
PCI_E1~5 PCle Erweiterungssteckplatze De-20
POWER1 Ein-/Ausschalter De-30
RESET1 Reset-Taste De-30
SATA1~10 SATA Anschlusse De-21
SE1_65 SATA Express Anschluss De-22
SLOW_1 Slow Mode Booting Schalter De-34
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Riicktafel-Ubersicht

Wi-Fi /Bluetooth
Antennenanschliisse
PS/2 LAN LAN

* Anschluss Anschluss
Anschluss USB 3.1

Gen2 - - L = O O
Anschluss CS-Out Line-|n/ SS-Out
Clear

%} CMOS [—] [—] [—] 6.3mm O O
=l

Button Kopfhérer RS-Out Line-Out
0l — | |I=| |[=
USB 2.0 USB 3.1 Gen2 USB 3.1 USB 3.1 Optischer MIC
Anschluss* Typ-C Anschluss Gen1 Gen1 S/PDIF-
. . Anschluss Anschluss Ausgang
* Spiele-Gerat-Port
»PS/2 Anschluss
Der PS/2° DIN Anschluss ist fir eine PS/2® Maus/Tastatur.
»Clear CMOS Taste

Auf dem Motherboard befindet sich ein CMOS RAM, dass durch eine zusatzliche
Batterie versorgt wird um Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Mit diesem
CMOS RAM kann das System bei Betatigung des Netzschalters jederzeit automatisch
hochgefahren werden. Wenn Sie die Systemkonfiguration I6schen wollen, miissen
Sie die Steckbriicke fiir kurze Zeit umsetzen (Clear Data) bzw. die Clear-CMOS-Taste
betatigen.

»USB 2.0 Anschluss

Der USB 2.0 Anschluss dient zum direkten Anschluss von USB 2.0-Geraten, wie etwa
Tastatur, Maus oder weiterer USB 2.0-kompatibler Gerate.

»USB 3.1 Gen1 Anschluss

Der USB 3.1 Gen1 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Er
unterstitzt Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

»USB 3.1 Gen2 Anschluss/ USB 3.1 Gen2 Typ-C Anschluss

Der USB 3.1 Gen2 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 3.1 Gen1/ USB
2.0-Geraten. Er unterstitzt Datentransferraten bis zu 10 Gb/s (SuperSpeed USB 10
Gbps).
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»LAN Anschluss
Die Standard RJ-45 Buchse dient zur Verbindung in einem lokalen Netzwerk (LAN).

LED LED Status Bezeichnung
A Keine Verbind
Link/ Activity LED  |°° eine Verbindung
LINK/ACT — Sl—SPEED %gﬁg;ﬁtg%) Gelb Verbindung
LED - LED Blinkt Datenaktivitat
Speed LED Aus 10 Mbps-Verbindung
(Geschwindigkeit Griin 100 Mbps-Verbindung
LED
) Orange 1 Gbps-Verbindung

»6,3mm Kopfhorer
Diese vergoldete 6,3 mm Stereo-Kopfhdrerbuchse wird zum Anschluss eines
Kopfhérers verwendet.

» Optischer S/PDIF-Ausgang
Dieser S/PDIF-Ausgang (Sony & Philips Digital Interconnect Format) dient als digitale
Schnittstelle zur Audioausgabe zur den externen Lautsprechern durch ein optisches
Faserkabel.
» Audioanschliisse
Diese Audioanschlisse dienen zur Verbindung mit Audiogeraten.
m  |ine-In/ SS-Out: Line-In kann externe Audioausgabegerate aufnehmen.
SS-Out nimmt die seitlichen Surround-Lautsprecher im 7,1-Kanalmodus auf.

®  |ine-Out: An den Anschluss “Line Out” kdnnen Sie Lautsprecher oder Kopfhérer
anschliessen.

Mic: Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.
RS-Out: Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-Lautsprecher im 4/ 5,1/
7,1-Kanalmodus auf.

m  CS-Out: Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Subwoofer-Lautsprecher
im 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
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CPU (Prozessor)

4 N
Erklarung zur LGA2011-3 CPU

Die Obserseite der

LGA2011-3 CPU hat vier

Justierungen und ein gelbes

Dreieck um die korrekte l l

Ausrichtung der CPU

auf dem Motherboard zu - -
gewahrleisten. Das gelbe

Dreieck des Prozessors

definiert die Position des
ersten Pins.

Justierung
Das gelbe Dreieck
des Prozessors

definiert die Position

des ersten Pins ._.

\_ /

/\ vty

Uberhitzung

Uberhitzung beschédigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Uberpriifen Sie eine gleichméRige Schicht der thermischen Paste (oder
thermischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Klihlblech anwenden, um
Wérmeableitung zu erhéhen.

CPU Wechsel

Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das Netzteil
ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu
gewaébhrleisten.

Ubertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen
Sie jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden
Einstellungen wéhrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch
des Betriebes aul3erhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden.
Wir iibernehmen keinerlei Garantie fiir die Schdden und Risiken, die aus einem
unzuldssigem Betrieb oder einem Betrieb aulRerhalb der Produktspezifikation
resultieren.

De-11



CPU & Kiihlkérper Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-KUuhler zu installieren.
Ein CPU-Kiihlkérper ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden und die
Systemstabilitat beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die
richtige CPU und CPU-Kuhlkérper Installation zu gewahrleisten. Ein fehlerhafter
Einbau fuihrt zu Schaden an der CPU und dem Motherboard.

@ VideozDemonstration

Anhand dieses Video an untenstehender Adresse erfahren Sie,
wie Sie CPU & Klihlkérper installieren.
https://www.youtube.com/watch?v=QnwHWBx3NnE

1. Offnen Sie den Scharnierhebel. Sie identifizieren es daran, wie im Folgenden
gezeigt wird, mit einer Verriegelung am anderen Ende.

2. Offnen Sie den Verriegelungshebel.

Scharnierhebel

Verriegelung

3. Entriegeln Sie die Abdeckplatte, indem Sie den Scharnierhebel nach auRen
bewegen und selbststéandig nach oben kommen lassen.

4. Drucken Sie den Verriegelungshebel (roter Kreis) nach unten und 6ffnen Sie den
Hebel. Offnen Sie anschlief’end die Abdeckplatte.
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5. Positionieren Sie die CPU so, dass sie auf den Sockel passt. Die CPU muss
dabei mit der Pin_seite nach unten zeigen. Vergewissern Sie sich anhand der
Justiermarkierungen, dass die CPU in der korrekten Position ist.

6. VerschlieRen Sie die Abdeckplatte vorsichtig und entfernen Sie die
Plastikabdeckung.

Justierung

7. Schlielen Sie nun vorsichtig den Verriegelungshebel und rasten Sie ihn ein.
8. Schlielen Sie nun vorsichtig den Scharnierhebel und rasten Sie ihn ein.
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9. Verteilen Sie die dafir geeignete Warmeleitpaste oder ein Warmeleitklebepad
auf der Oberseite der eingesetzten CPU. Dies verbessert die Warmeableitung
mafgeblich und verhindert damit die Uberhitzung des Prozessors.

10. Machen Sie den CPU-Lufteranschluss auf dem Motherboard ausfindig.

CPUFAN1

Warmeleitpaste

e mm ® [ [ e

11. Setzen Sie den Prozessorkuhler auf die Kihlerhalterung des Motherboards
und beachten Sie die Ubereinstimmung der Lufterverankerungen mit den dafur
vorgesehenen Lochern auf dem Sockel.

12. Mit einem Schraubendreher drehen Sie die vier Schrauben (gleichmaRig fest).

13. Schliel3lich verbinden Sie das
Stromkabel des CPU Lifters
mit dem Anschluss auf dem
Motherboard.
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Speicher

Die DIMM-Steckplatze nehmen Arbeitsspeichermodule auf.
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@ Videosmemonstration [m] e [w]

Anhand dieses Video erfahren Sie, wie Sie die Speichermodule |
installieren. E

http://youtu.be/T03aDrJPyQs

Unterstitzung von Quad-Channel-Speicher

Diese Motherboard unterstiitzt bis zu vier Speicherkanéle. Zwei DIMM-Steckplatze
stellen einen Single-Channel zur Verfigung. Die Speichermodule kénnen Daten tber
vier Datenbus-Kanéle gleichzeitig senden und empfangen, um die Systemleistung

zu verbessern. Ausfiihrlichere Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden
Tabellen.

Definierte Liste der Kanéle
Kanal DIMM Steckplatz
Kanal A DIMM1, DIMM2
Kanal B DIMM3, DIMM4
Kanal C DIMMS5, DIMM6
Kanal D DIMM7, DIMM8

Wichtig,

* DDR4 und DDR3 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard
DDR4 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR4 Speichermodule stets in
DDR4 DIMM Siots.

* Um einen sicheren Systemstart zu gewéhrleisten, bestiicken Sie immer DIMM1
zuerst.

» Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 127+ GB
(nicht volle 128 GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 16GB Speichermodul
besetzt wird.
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Vorgeschlagene Bestiickungsregeln fir Multi-Kanal Speicher-Modus

Zwei-Kanal-Modus

Installierte DIMMs .
(2 Speichermodule) Abbildung
[ DIMMT
[_DMMZ_ |
[_DIMM3 |
DIMM1, DIMM5
[_DIMM8__ |
[__DMME__|
[ DIMM5

Drei-Kanal-Modus

Installierte DIMMs

(3 Speichermodule) Abbildung
. DvMMt
[ DIMMZ ]
. DvMm3

DIMM1, DIMM3, DIMM5
[ DIvMM8 ]

DIMM

[ DIVMMs ]
| DvMM5

Vier-Kanal-Modus

Installierte DIMMs

(4 Speichermodule) Abbildung
. Dimm1
[_DMMZ ]
. Dimm3
DIMM1, DIMMS3,
DIMMS5, DIMM7 )L —
. Dimm7
[__DMME |
. DimMms
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Vier-Kanal-Modus

Installierte DIMMs

(6 Speichermodule) Abbildung

DIMM1, DIMM2, DIMMS,
DIMMS5, DIMM@, DIMM7

i

Installierte DIMMs

(8 Speichermodule) Abbildung

DIMM1, DIMM2,
DIMM3, DIMM4,
DIMMS, DIMMS,
DIMM7, DIMM8

Wichtig

Stellen Sie im Dual-/ Triple-/ Quad-Kanal-Modusbitte sicher, dass Sie Module des
gleichen Typs und identischer Speicherdichte in den DIMM Slots unterschiedlicher
Kandéle verwenden. Flr jeden Kanal muss zuerst die ungerade Anzahl von dem
DIMM-Steckplatz installiert werden.
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Schraubenlécher fir die Montage

Verwenden Sie die dem Motherboard beiliegende 1/O-Platte und setzen Sie sie

mit leichtem Druck von innen in die Aussparung des Computergehauses ein. Zur
Installation des Motherboards in lnrem PC-Gehause befestigen Sie zunachst die

dem Gehause beiliegenden Abstandhalter im Gehause. Legen Sie das Motherboard
mit den Schraubendffnungen Uber den Abstandhaltern und schrauben Sie das
Motherboard mit den dem Gehause beiliegenden Schrauben fest. Die Positionen der
Befestigungsldcher sehen Sie in der Zeichnung unten. Weitere Informationen erfahren
Sie Uber Ihr Gehausehandbuch.

‘ules yolbuebnz ane|d

-Q/| 4ep usbunuyQ usjzueisabion

aIp yoinp us}||0S SpJeoqlayion

sap assn|yosuy uabiiasyoni aig
l

o)

]
]
o O O [I !I

2 : = “6:

A Wichtig
* Installieren Sie das Motherboard auf einer ebenen Fldche ohne Schmutz.

* Um Schdden am Motherboard zu verhindern, vermeiden Sie jegliche Bertihrung
des Motherboards mit dem Gehé&use mit Ausnahme der Abstandhalter unter den
Befestigungsléchern.

» Stellen Sie sicher, dass sich keine losen metallischen Teile im Gehduseinneren
befinden.
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Stromversorgung

@ VideozDemanstiation [w] 7 =]

Anhand dieses Video an untenstehender Adresse erfahren Sie,
wie Sie die Stromversorgungsstecker installieren.

http://youtu.be/gkDYyR_8314 [=]

JPWR1~3: ATX Stromanschliisse

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX Stromanschlusse. Achten Sie bei dem
Verbinden des ATX Stromanschlusses darauf, dass der Anschluss des Netzteils
richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet ist. Driicken Sie dann
den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige Verbindung zu
gewahrleisten.

A Vichtig

Stellen Sie sicher, dass diese Anschliisse mit den richtigen Anschliissen des Netzteils
verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.
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Erweiterungssteckplatze

Dieses Motherboard enthalt zahlreiche Schnittstellen fur Erweiterungskarten, wie
diskrete Grafik-oder Soundkarten.

PCI_E1~5: PCle Erweiterungssteckplatze

Der PCle Steckplatz unterstitzt PCle-Erweiterungskarten.

PCle 3.0 x16-Steckplatz

Tabelle der PCle Bandbreiten
m 3.0 = PCle Gen 3.0 Lanes , 2.0 = PCle Gen 2.0 Lanes

Bandbreite
1-Weg 2-Wege 3-Wege 4-Wege
CPU- 40 28 40 28 40 28 40 28
Typ Lanes | Lanes | Lanes | Lanes Lanes Lanes Lanes Lanes
3.0 3.0 3.0 3.0
PCI_E1 16 16 16 16 3.0 x16 3.0x8 3.0x8 3.0x8
PCI_E2 —_— —_— —_— —_— —_— 3.0x8 3.0x8 3.0x8
PCI_E3 — — — — — — — —
PCI_E4 —_— —_— 31% 3.0x8 3.0x16 3.0x8 3.0x16 3.0x8
PCI_E5 — — — — 3.0x8 — 3.0x8 3.0 x4
M.2 30x4 | 3.0x4 | 3.0x4 | 3.0x4 | 2.0x2 — | 3.0x4 [ 2.0x2 —_— 2.0x2 —_—
SATA _ _ _
Express 20x2 | 20x2 | 20x2 | 2.0x2 20x2 | 20x2 2.0x2 2.0x2

A Vichtig
» 28 Lanes CPU untersttitzt die 4-Wege NVIDIA® SLI™ Technologie nicht.

 Fir die Installation einer einzelnen PCle x16 Erweiterungskarte mit optimaler
Leistung empfehlen wir PCI_E1.

* Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der
Steckdose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder
entfernen. Lesen Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte, um
notwendige zusétzliche Hardware oder Software-Anderungen zu iiberpriifen.
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Interne Anschliisse
SATA1~10: SATA Anschliisse

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA
(SATA). Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerat angeschlossen werden. Zu Serial
ATA Geraten gehoren Festplatten (HDD), SSD Festplatten (SSD) und optische
Laufwerke (CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

@ Videozemonstration E . E
Anhand dieses Video an untenstehender Adresse erfahren -

Sie, wie Sie eine SATA-Featplatte installieren.
http://youtu.be/RZsMpqxythc

ATA4 SATA1
7 SATA3
SATA8 SATAS

SATAG

SATA10
SATA9

m SATA1~6 unterstlitzen RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10.
m SATA7~10 Anschllsse unterstiitzen den IDE Modus und den AHCI Modus nur.

Wichtig,

» Der SATA 5 und SATA 6 Anschliisse werden nicht zur Verfligung stehen, wenn Sie
ein M.2 SATA-Modul im M.2 Port installieren.

» Viele Serial ATA Geréte bendétigen eine zusétzliche Stromversorgung liber das PC-
Netzteil. Dazu gehéren Festplatten (SSD und HDD), und optische Laufwerke (CD-/
DVD-/ Blu-Ray). Weitere Informationen bietet das entsprechende Handbuch des
Laufwerks.

» Meist miissen Serial-ATA Geréte im Gehduse verschraubt werden. Informationen
dazu finden Sie im Gehduse- oder Gerdtehandbuch.

* Knicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte
die Folge sein.

» SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Motherboard einstecken.
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SE1_65: SATA Express Anschluss

SATA Express (SATAe) ist eine Hochleistungs-Speicherschnittstelle und der
Nachfolger von SATA 6G. Dieser Anschluss unterstiitzt 1 SATA Express Gerat mit
einer Ubertragungsrate von bis zu 10 Gb/s. Um das SATA Express Gerét am 3-in-1
Anschluss anzuschlieBen wird ein SATA Express Kabel benétigt.

{OF
B
oL g
e D
%[] O
e ., SATA Express
oo em m [ [ O e (R 1

M2_1: M.2 Anschluss

Der M.2-Port unterstitzt entweder ein M.2 SATA 6Gb/s-Modul oder ein M.2 PCle-
Modul.

o \4
o 'LP——*‘LJJ
=3

0

@ VideozDemonstration E E

Anhand dieses Videos an untenstehender Adresse erfahren Sie,
wie Sie ein M.2 Modul installieren. E

http://youtu.be/JCTFABytrYA

/\ it

Der SATA-Express-Anschluss oder die SATA-Anschliisse 5~6 werden nicht
zur Verfligung stehen, wenn Sie ein M.2 SATA Schnittstellenmodul im M.2 Port
installieren.

* Intel RST unterstiitzt M.2 PCle Schnittstellenmodul nicht.
» Die M.2 PCle Schnittstelle nicht unterstlitzt RAID 0, RAID 1, RAID 5 und RAID 10.

* Bitte schalten Sie immer zuerst das Netzteil aus und ziehen Sie den Netzstecker
bevor Sie ein M.2-Modul einsetzen oder entfernen.

» Untersttitzt die Turbo U.2 Hostkarte mit Intel NVMe Funktion.
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CPUFAN1~2,SYSFAN1~3: Stromanschliisse fir Lifter

Die Anschlusse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Ist |hr Motherboard mit
einem Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie
einen speziellen Lufter mit Geschwindigkeitsregelung, um die Vorteile der Steuerung
des CPU Lifters zu nutzen. Vergessen Sie nicht, alle SystemlUftern anzuschlieRen.
Einige Systemlifter kdnnen nicht direkt an dem Motherboard angeschlossen werden
und mussen stattdessen mit dem Netzteil direkt verbunden werden. Kompatible
SystemlUfter kdnnen an jeder der onboard-Systemlifteranschliisse angeschlossen
werden.

CPUFAN1/
CPUFAN2
=l
RS
QSO'Z:
Oo//:o
SYSFAN1/
SYSFAN2/
SYSFAN3

A Wichtig

 Informieren Sie sich vor dem Kiihlerkauf (iber die empfohlenen CPU-Klihler des
Prozessorherstellers auf dessen website.

» Die Anschliisse unterstlitzen die Smart Fan Lliftersteuerung. Das Utility Command
Center kann installiert werden, um die Lliftergeschwindigkeit in Abhdngigkeit von
der der Prozessor- und System-Temperatur zu steuern.

» Fr den Fall, dass nicht geniigend Llifteranschliisse auf dem Motherboard zur
Verfligung stehen, kénnen weitere Llifter mittels Adapter direkt am Netzteil
angeschlossen werden.

» Stellen Sie vor dem ersten Systemstart sicher, dass sich keine Kabel in den Lliftern
verfangen kénnen.
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JFP1, JFP2: Systemtafelanschliisse

Diese Anschliisse sind fir das Frontpanel angelegt. Sie dienen zum Anschluss der
Schalter und LEDs des Frontpanels. JFP1 erfilllt die Anforderungen des “Intel® Front
Panel I/O Connectivity Design Guide”. Bei der Installation des Frontpanel-Anschlisse,
nutzen Sie bitte die optionalen M-Connectors um die Installation zu vereinfachen.
SchlieBen Sie alle Kabel aus dem PC-Gehause zunachst an die M-Connectors an und
stecken Sie die M-Connectors auf das Motherboard.

@ VideozMemonstration

Anhand dieses Videos an untenstehender Adresse erfahren
Sie, wie Sie die Frontpanel-Anschliisse installieren.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

A

R

A Wichtiq

* An den Anschliissen aus dem Gehéuse sind die positiven Kabel an den Pins, die
mit kleinen Dreiecken markiert sind erkennbar. Bitte verwenden Sie das Diagramm
oben und die Bezeichnungen auf den M-Connectors um die korrekte Positionierung
und Platzierung festzustellen.

» Die meisten Anschllisse in der Frontplatte des PC-Gehéuse soll vor allem in JFP1
gesteckt werden.
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JUSB3~4: USB 3.1 Gen1 Erweiterungsanschliisse

Der USB 3.1 Gen1 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Unterstitzt
Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Der JUSBS3 (rote Markierung) Anschluss unterstitzt die neue Super-Charger-
Technologie von MSI, die besonders schnelles Laden Ihres Mobiltelefones oder
anderer Gerate mit dem USB-Anschluss bietet. Um dieses Feature zu aktivieren,
installieren Sie bitte die MSI SuperCharger Anwendung auf lhrem Computer. Sobald
die SuperCharger Anwendung aktiviert ist, wird der JUSB3 Anschluss die Daten-
Kanale als zusatzliche Energiekanale freisetzen, um die angeschlossenen Gerate
besonders schnell aufzuladen. Bitte beachten Sie, dass, wenn die Super-Charger
Anwendung aktiviert ist, die Datenutbertragung und Synchronisation tber den JUSB3
Anschluss nicht funktioniert. Um den JUSB3 Anschluss wie einen normalen USB

3.1 Gen1-Anschluss zu nuten, schalten Sie bitte die SuperCharger Anwendung aus.
Wenn der Computer im Stand-by-oder Ruhezustand-Modus (S3/ S4/ S5) ist, wird der
Super-Charger-Modus automatisch aktiviert.

A Wichtig

 Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND
(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden mtissen, ansonsten kann es zu
Schéden kommen.

* Bitte verbinden Sie nur ein Geréat einmal pro USB-Port fiir den stabilen
Ladevorgang.

» Die Super-Charger Technologie ist nur fiir ausgewéhite MSI Motherboard-Modelle
verfiigbar. Priifen Sie bitte anhand der MSI Webseite ob |hr Motherboard die
SuperCharger Technologie untersttitzt.

» Das iPad kann auch im S3-, S4- und S5-Status (iber den JUSB3 (rote Markierung)
geladen werden.

» Zur Verwendung eines USB 3.1 Gen1-Geréat, miissen Sie das Gerét an einen USB
3.1 Gen1 Port liber ein optionales USB 3.1 Gen1-kompatibles Kabel anschlie3en.
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JUSB1~2: USB 2.0 Erweiterungsanschliisse

Dieser Anschluss eignet sich fiir die Verbindung der Hochgeschwindigkeits-USB
Peripheriegerate, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player,
Drucker, Modems und &hnliches.

A Wichtig,
Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND

(Erdleitung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu
Schéden kommen.

JCI1: Gehéausekontaktanschluss

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wenn das PC-Gehéause
gedffnet wird, aktiviert dies den Gehause-Kontaktschalter und eine Warnmeldung
wird auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Warnmeldung zu l6schen, muss das BIOS
aufgerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.

N0
Yo
(\‘if

0\
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JAUD1: Audioanschluss des Frontpanels

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audio Ein- und Ausgéangen eines
Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel I/O
Connectivity Design Guide”.

JTPM1: TPM Anschluss

Dieser Anschluss wird fiir das TPM Modul (Trusted Platform Module) verwendet.
Weitere Informationen Uber den Einsatz des optionalen TPM Modules entnehmen Sie
bitte dem TPM Plattform Handbuch.
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Spannungsmesspunkte

Die Spannungsmesspunkte werden verwendet, um die aktuelle Systemspannung zu
messen. Ein Multimeter (nicht enthalten) wird fir die Spannungsmessung benétigt.

FV1: Spannungsmess-Anschluss

Um die Spannung zu prufen, verwenden Sie die Spannungsmesspunkte des Mother-
boards. Halten Sie die positive Leitung des Multimeters an den Spannungsanschluss
und die negative Leitung an den Erdungspol.

GND
GND
GND
CORE
RING
SA
DDR23
DDRO1

VCCIN

EEEEEEEEE)

Anschluss Beschreibung
GND (Pin 7~9) Erdung
CORE (Pin 6) CPU Core Spannung.

RING (Pin 5) CPU Ring ist eine Schnittstelle fur den integrierten Controller
in der CPU. Die CPU Ring Spannung kann die CPU
Ubertaktungsleistung beeintrachtigen.

SA (Pin 4) Die CPU_SA (CPU System Agent) Spannung ist die
Spannung, die Versorgung des integrierten Speicher-
Kontrollers in der CPU anliegt.

DDR23 (Pin 3) Speicherspannung fiir Kanal C/ D. Die Spannung des
Speicherkanals C/D. Die DDR-Speicherspannung ist die
Spannung, die bei den installierten DDR Speichermodulen
anliegt. Niedrige DDR Timings kénnen héhere Spannungen
erfordern um einen stabilen Betrieb zu gewahrleisten.

DDRO1 (Pin 2) Speicherspannung fiir Kanal A/ B. Die Spannung des
Speicherkanals C/D. Die DDR-Speicherspannung ist die
Spannung, die bei den installierten DDR Speichermodulen
anliegt. Niedrige DDR Timings kénnen héhere Spannungen
erfordern um einen stabilen Betrieb zu gewahrleisten.

VCCIN (Pin1) Die CPU VCCIN-Spannung ist die CPU Stromquelle, die mit
Komponenten der CPU gemeinsam genutzt wird.
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Tasten

Das Motherboard verfligt (iber zahlreiche On-Board-Tasten, um verschiedene
Funktionen zu steuern. Dieser Abschnitt beschreibt, wie man die Funktionen des
Motherboards durch den Gebrauch der Taste andert.

OC1: OC Genie Taste

Diese Taste dient zur automatischen Ubertaktung des Systems. Zum Aktivieren
von OC Genie, betatigen Sie die Taste (ON), wahrend sich das System im
ausgeschalteten Zustand befindet. Beim nachsten Systemstart wird der Prozessor
automatisch mit den optimalen Werten Ubertaktet. Um OC Genie zu deaktivieren,
betatigen Sie die Taste (OFF), wahrend sich das System im ausgeschalteten
Zustand befindet. Die Konfigurationsparameter werden dann auf die Default-Werte
zuriickgesetzt.

@ VideozDemonstration

Anhand dieses Videos an untenstehender Adresse erfahren
Sie, wie Sie die OC Genie-Taste verwenden.
http://youtu.be/nlpRvWkUazg

ON (EIN) OFF (AUS)

/\ maty

» Dieses Motherboard bietet zwei Méglichkeiten, um OC Genie zu aktivieren:
Drticken Sie die physische OC Genie Taste auf dem Motherboard, oder klicken Sie
auf den virtuellen OC Genie Taste im BIOS. Sie kénnen festlegen, wie OC Genie
mit dem “OC Genie Function Control” im BIOS aktiviert werden.

* Bitte installieren Sie DDR4 2133 oder schnelleren Hauptspeicher sowie hochwertige
Kiihler wenn Sie OC Genie einsetzen.

* MSI gibt keine Garantie auf den Ubertaktungsbereich und auf eventuelle Schaden,
die durch eine Ubertaktung entstehen kénnen.

» OC Genie kann im BIOS deaktiviert werden. Der BIOS-Bereich dieses Handbuchs
gibt dariiber Auskuntt.

« Der Einsatz von OC Genie erfolgt auf eigene Gefahr. Ubertaktungserfolge werden
von MSI nicht garantiert.

» Fr eine erfolgreiche OC Genie Nutzung werden MSI-Komponenten empfohlen.
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POWER1: Ein-/Ausschalter

Dieser Ein-/ Ausschalter wird verwendet, um das System ein- und auszuschalten.
Driicken Sie diese Taste, um das System ein- bzw. auszuschalten.

RESET1: Reset-Taste

Diese Reset-Taste wird verwendet, um das System zurlickzusetzen. Driicken Sie die
Taste, um das System zuriickzusetzen.
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Steckbriicke

JBAT1: Steckbriicke zur CMOS-L6schung

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Motherboard versorgt, um die Daten der
Systemkonfiguration zu speichern. Er erméglicht es dem Betriebssystem, mit jedem
Einschalten automatisch hochzufahren. Wenn Sie die Systemkonfiguration 16schen
wollen, mussen Sie die Steckbriicke fiir kurze Zeit umsetzen. Halten Sie sich an die
Anweisungen in der Grafik, um die Daten zu I6schen.

= stz e}
3
|
0 dEEl 1 [0
% Daten beibehalten = CMOS-Daten I6schen
=— — 2 D
e A e [

/\ it

Wenn das System ausgeschaltet ist, kénnen Sie die Steckbrticke stecken, um die
Daten im CMOS zu lé6schen. Danach entfernen Sie die Steckbriicke. Versuchen Sie
niemals die Daten im CMOS zu I6schen, wenn das System eingeschaltet ist. Die
Hauptplatine kann dadurch besché&digt werden.
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Schalter

BIOS1: Multi-BIOS Schalter

Das Motherboard hat zwei eigebaute BIOS ROMs (bezeichnet als A und B, Standard
ist BIOS ROM A). Falls ein BIOS abgestrzt ist, kénnen Sie durch verschieben des
Schalters zum zweiten BIOS umschalten um zu starten.

BIOS A ¢ummmd B|OS B

Blau LED [] [] Grin LED

BIOS-Wiederherstellung mit dem M-Flash-Programm:

Wenn ein BIOS-Update fehlgeschlagen ist und das System nicht gestartet werden
kann, kénnen Sie die folgenden Schritte ausfiihren, um das BIOS wiederherzustellen.

Vorbereitung:

1. Bereiten Sie ein bootsfahiges USB-Flashlaufwerk vor.

2. Laden Sie bitte die neueste BIOS Version von der offiziellen MSI Website: www.
msi.com, und dekomprimieren Sie die Datei.

3. Kopieren Sie AFUDE238.exe und die BIOS-Datei auf das bootsfahige USB-Flash-
Laufwerk.

BIOS-Wiederherstellungsschritte:

1. Schalten Sie den Computer aus.

2. Schieben Sie den Multi-BIOS-Schalter auf ,operational BIOS ROM*.

3. SchlieRen das USB-Flashlaufwerk mit der BIOS-Datei am USB-Anschluss des
Motherboards an.

4. Starten Sie das System und rufen Sie das BIOS Setup auf, wahlen Sie -~ M-Flash
- ,Save BIOS to storage” - ,Select one file to update BIOS and ME" und driicken
Sie die ENTER Taste.

5. Wahlen Sie die BIOS-Datei aus, die Sie aktualisieren mochten und das System
wird automatisch neu gestartet.

6. Schieben Sie den Multi-BIOS-Schalter auf das fehlerhafte BIOS ROM und
driicken Sie eine beliebige Taste, um den BIOS-Update-Prozess zu starten, wenn
die Meldung ,Please set the multi BIOS switch to the target BIOS ROM then press
any key to continue® erscheint.

7. Nach Abschluss der Aktualisierung wird das System neu gestartet.
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OC_SW1: OC Genie Modeschalter

Dieser Schalter bietet zwei Ubertaktung-Modi (Gear 1 und Gear 2) fiir den OC
Genie Betrieb. Wenn Sie die OC Genie-Taste driicken, wird die Ubertaktung

nach der Einstellung dieses Schalters ausgefiihrt. Der Gear 1 Modus ist die
Standardeinstellung. Die Ubertaktungsfrequenz der CPU/ des Systems im Gear 2
Modus ist héher als im Gear 1 Modus.

Blau LED 1 3 RotLED

Gear 1 (ummmm) Gear 2

(Standardwert)

A Wichtig
» Gear 1 Modus: Fir normale Benutzer unter Verwendung von Original-Llifter.

» Gear 2 Modus: Flir OC-Benutzer, die eine bessere Wiarmeabfuhr wie
Fliissigkeitsktihlung oder kundenspezifische Llifter verwenden.

AUDIO_SW1: Wahl des Audio-Ausgangs

Uber den Schalter wird der Audio-Ausgang wahlweise entweder auf den Front-Panel
Audio-Port oder auf die 6,3-mm-Kopfhorerbuchse geschaltet.

Front-Pane| < 6,3mm

Audio-Port Kopfhorerausgang
(Standardwert)

A Wichtig

Der Front-Panel-Ausgang und die 6,3-mm-Kopfhérerbuchse kénnen nicht gleichzeitig
genutzt werden. Es muss eine der beiden Optionen ausgewéhlt werden.

De-33



SLOW_1: Slow Mode Booting Schalter

Dieser Sch"alterr wird fur die LN2 Lésung zur Kiihlung verwendet. Er bietet die
extremen Ubertaktensbedingungen, um mit einer stabilen Prozessor- Frequenz zu
starten und das System vom Umkippen abzuhalten.

COCk

=
oo =

[
u Normal <y Aktiviert
(Standardwert) (Aktivieren Sie bitte
H diesen Schalter
g wahrend des BIOS
POST.)

A Wichtig
» Anwender kénnen bei extremer Kiihlung auf eigenes Risiko lbertakten. Die

Ubertaktungsergebnisse werden abhéngig von der CPU-Variante variieren.

» Setzen Sie bitte den Schalter auf “Aktiviert” nicht an, wenn die Spannung
ausgeschaltet wird oder das System nicht bootféhig ist.
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LED Statusanzeige

OC Schalter Gear 1 LED
OC Schalter Gear 2 LED

— XMP LED

Debug code LED
BIOS B LED

Slow Mode LED BIOS ALED

Die Tabelle der LED Statusanzeigen
Die folgende Tabelle beschreibt die Bedeutung der LED-Anzeigen.

LED LED Status | Beschreibung

OC Schalter Gear 1 Blau Gear 1 OC Genie Modus
OC Schalter Gear 2 Rot Gear 2 OC Genie Modus
XMP Ein XMP ist aktiviert

Slow Mode Rot Slow Mode ist aktiviert
BIOS B Griin BIOS B ist im Betrieb
BIOS A Blau BIOS A ist im Betrieb
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Debug-Code-LED-Panel

Weitere Informationen zu den Debug-LED-Meldungen entnehmen Sie bitte der

nachstehenden Tabelle.

Post Status

02,07 Start-CPU-Initialisierung

03,08 Start-Northbridge-Initialisierung
04,09 Start-Southbridge-Initialisierung
0B Start-Cache-Initialisierung

11~14,32~36,56~5A

Friihe CPU-Initialisierung

15~18,37~3A

Friihe Northbridge-Initialisierung

19~1C,3B~3E

Friihe Southbridge-Initialisierung

1D~2F,31,3F~4E,50~55

Friihe Speicherinitialisierung

63~67,D0 Spate CPU-Initialisierung
69~6F,D1 Spate Northbridge-Initialisierung
70~77,D2 Spate Southbridge-Initialisierung
92~96,B5,D4 PCI-Bus-Initialisierung

97,98,99,B2,D5~D7

Konsolen E/A-Geréate/Konsoleninitialisierung und
Laden des optionalen ROM (VGA, RAID, parallele
Schnittstellen, serielle Schnittstellen etc.)

Onboard-Gerateinitialisierung und -Erkennung (USB,

9A~AT,B4 SATA SCSI etc.)

A8.A9.AB Einrichtungsbeginn. BIOS-Einrichtung, falls erforderlich/
angefragt.

AD/AE Boot-Bereitschaftsereignis/Boot-Legacy-Ereignis

CPU Temperatur Vollstandig bootet
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Treiber und Dienstprogramme

Nach der Installation des Betriebssystems miissen Sie Treiber installieren, um

die Leistung des neuen Computers zu maximieren. Dem MSI Mainbaord liegt eine
Treiber-CD bei. Die enthaltenen Treiber ermdglichen es lhnen, das Motherboard
effizienter zu nutzen und von den besonderen Eigenschaften des MSI Motherboards
zu profitieren.

Sie kénnen lhren Computer durch den Einsatz des beiliegenden
Sicherheitsprogramms vor Viren schiitzen. Zuséatzlich liegen dem Paket eine Vielzahl
von leistungsfahigen und nitzlichen Utilities bei.

Treiber/ Dienstprogramme Installer

Befolgen Sie bitte folgende Schritte, um die Treiber und Dienstprogramme auf lhrem
neuen Computer zu installieren.

1. Lengen Sie die MSI-Treiber-Disk in das optische Laufwerk ein. Der Installierer
erscheint automatisch, wenn “Autorun” aktiviert ist.

2. Der Installierer erscheint, in dem alle notwendigen Treiber aufgelistet werden.
3. Klicken Sie die “Install” Taste.

I72Si DRIVER & SOFTWARE SETUP

Drivers Utilties Security System information

v/ Drivers

v/| iEE Chipset Driver ¥

Intel Chipset Drivers Version : 10.0 27 Size :5MB Status : Notinstalled

v @ LANDriver ¥

Killer Network Drivers Version : 1.152.1085 Size 1122 MB Status : Notinstalled

[ Killer Network Drivers (without utlity) Vsrsion : 1.1.52.1085 Size: 1B Status : Not installed
v/ @) Audio Driver ¥

Realtek HD Audio Drivers Version : 6.0.1.7503 Size 1580 MB Status : Notinstalled

Nahimic Version - 1.0.0 Size 115 MB Status : Notinstalled

i Other Driver

Klicken Sie hier

4. Die Installation der Software wird dann in Gang gesetzt. Nach der Fertigstellung
wird ein Neustart durchgefiihrt.

5. Klicken Sie auf OK, um den Installation zu beenden.
6. Starten Sie den Computer neu.

Sie kdnnen auch die gleiche Methode verwenden, um die gewlinschten
Dienstprogramme zu installieren.
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BIOS Setup

CLICK BIOS wurde von MSI entwickelt, es bietet eine intuitiv bedienbare grafische
Benutzeroberflache in der BIOS-Parameter einfach per Maus und Tastatur konfiguriert
werden kénnen.

Mit CLICK BIOS kénnen Benutzer alle wichtigen BIOS-Einstellungen &ndern,

die CPU-Temperatur Uberwachen, die Boot-Reihenfolge festlegen und die
Systeminformationen anzeigen, wie CPU-Name, DRAM Kapazitat, OS-Version und
BIOS-Version. Benutzer kdnnen die Einstellungen exportieren und importieren, um sie
zu sichern, einzuspielenoder mit Freunden zu teilen.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test
-Selbstuberprifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint driicken
Sie die Taste <Entf>(<DEL>), um das BIOS aufzurufen:

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu

(<ENTF> driicken, um das BIOS Setup zu &ffnen;
<F11> driicken um das Bootmenii zu 6ffnen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie mdchten immer noch
ins BIOS, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehause betatigen. Sie kénnen das
System auRerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und
<Entf> driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

MSI bietet zusatzlich zwei Methoden, um das BIOS-Setup zu gelangen. Klicken Sie
auf das Auswahlfeld “GO2BIOS” des Bildschirms "MSI Fast Boot" oder driicken Sie
die Taste “GO2BIOS” (optional) auf dem Motherboard, um beim nachsten Systemstart
automatisch ins BIOS Menu zu wechseln.

IS FAST BOOT

FASTBOOT @ o
Klicken Sie auf das

GOZBIGS " Auswahlfeld "GO2BIOS"
des Bildschirms "MSI
Fast Boot".

/\ vy

* Beim Einsatz des “MSI Fastboot”-Dienstprogramms zum automatischen Aufrufen
des BIOS mtissen Sie das Programm zunéchst installieren.

» Die Menlipunkte jeder in diesem Kapitel beschriebenen BIOS Kategorie befinden
sich in permanenter Weiterentwicklung um die Systemleistung zu verbessern.
Deswegen kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS
abweichen und sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.
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Uberbilck
Nach dem Aufrufen des BIOS, sehen Sie die folgende Anzeige.

Temperaturiberwachung

Favoriten Sprache

X99A GODLIKE GAMING !
CARBON System-

Temperature bei 11/ ) - .
o gy = = ~— Information

Bootgerate-
Prioritat-

Virtual OC )
sleiste

Genie Taste
SETTINGS

BIOS menu | — = RGOS BIOS-Menii
selection - QORI IOH -Auswahl

BOARD
EXPLORER

MenuUanzeige

»BIOS-Meni-Auswahl
Die folgenden Optionen stehen zur Verfligung:

m  SETTINGS - Mit diesem Menu kénnen Sie die Parameter fur Chipsatz, Boot-
Geréate angeben.

m  OC - Dieses Menu enthalt die Frequenz- und Spannungsanpassungen. Die Er-
héhung der Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen. Andererseits kann
eine zu hohe Frequenz und hohe Warmeentwicklung Instabilitat verursachen.
Daher empfehlen wir unerfahrenen Anwendern nicht zu Gbertakten.

m  M-FLASH - Dieses Menu bietet die Funktion, das BIOS mit einem
USB-Flash-Laufwerk zu aktualisieren.

®  OC PROFILE -In diesem Menu werden die verschiedenen Overclocking-Profile
gesetzt.

= HARDWARE MONITOR - In diesem Meni werden die Geschwindigkeiten der
Lufter gesetzt und die Spannungen des Systems Uberwacht.

= BOARD EXPLORER - In diesem Menu zeigt die Information der installierten
Geréate auf dem Motherboard an.
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»Virtual OC Genie Taste

Aktivieren oder deaktivieren Sie die OC Genie Funktion durch einen Klick auf diese
Taste. Wenn aktiviert, leuchtet diese Taste auf. Aktivieren Sie die OC Genie-Funktion
mit einem von MSI optimierten Ubertaktungsprofil automatisch zu (ibertakten.

Vichtig

Es wird empfohlen, keine Anderung im OC-Menii zu machen und die
Werkseinstellungen nach dem Aktivieren der OC Genie-Funktion nicht zu laden.

» MenUlanzeige
Dieser Bereich ermdglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.

» Boot-Gerate Prioritatsleiste
Sie kdnnen die Geratesymbole verschieben, um die Startreihenfolge zu andern.

Hohe Prioritat » Niedrigere Prioritat

» System-Information
Es zeigt Zeit, Datum, CPU-Name, CPU-Frequenz, DRAM-Frequenz, DRAM-Kapazitat
und die BIOS-Version.

»Sprache
Hier kdnnen Sie die Sprache der BIOS-Einstellungen auswahlen.

» Temperaturiiberwachung
Es zeigt die Temperatur des Prozessors und des Motherboards.

» Favoriten
Hier konnen Sie |hre personliches BIOS-Menl erstellen, in dem Sie die haufig
verwendeten oder favorisierten BIOS-Einstellungsoptionen auswahlen kénnen.
®m  Default HomePage - Uper diese Option kénnen Sie ein BIOS-Meniu (zum
Beispiel: Einstellungen, Ubertaktung, usw.) als BIOS Homepage auswahlen.
®m  Favorite1~5 - Hier kénnen Sie die haufig erwendeten oder favorisierten BIOS-
Einstellungsoptionen auf einer Seite hinzuzufligen.
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Betrieb

Sie kénnen die BIOS-Einstellungen mit der Maus oder der Tastatur steuern. Die
folgende Tabelle zeigt und beschreibt die Hotkeys und Mausaktionen.

Hotkey Maus Beschreibung
<t loe> 2 Auswahl eines Eintrages
Bewegen Sie den
Cursor
<Enter> Auswahl eines Symbols/ Feldes
Klicken/ doppelt-
klicken Sie mit der
linken Maustaste
<Esc> NV Das Menli verlassen oder zurlick zum
&) Hauptmeni aus dem Untermen(
Klicken Sie mit der
rechten Maustaste
<+> Hochzahlen oder dndern eines Wertes
<> Herunterzahlen oder dndern eines Wertes
<F1> Allgemeine Hilfe
<F2> Favoriten-Assistent
<F3> Offnet das Favoriten-Menii
<F4> CPU-Spezifikationen
<F5> Aufruf des Memory-Z Fensters mit Details zum
Speicher
<F6> Laden der urspriinglichen Setup-Standardwerte
<F8> OC-Profil wird vom USB-Stick geladen
<F9> OC-Profil wird auf einem USB-Stick gespeichert
<F10> Speichern oder Zuriicksetzen der Anderungen
<F12> Speichern des Bildschirmfotos auf einen FAT/
FAT32 USB-Laufwerk
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OC-Menii

In diesem Menu kénnen Benutzer das BIOS anpassen und Ubertakten. Bitte fiihren
Sie nur Anderungen durch, wenn Sie sich Uber das Ergebniss im Klaren sind. Sie
sollten Erfahrung beim Ubertakten haben, da Sie sonst das Motherboard oder
Komponenten des Systems beschadigen kénnen.

[simple]

SETTINGS

M-FLASH

/\ wasis

« Die Ubertaktung ist nur fiir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

« Die erfolgreiche Ubertaktung ist nicht gewéahrleistet. Die Anwendung von
UbertaktungsmaRnahmen kann zu Verlust der Garantie oder zur Beschadigung der
Hardware ftihren.

« Falls Sie sich mit der Ubertaktung nicht auskennen, empfehlen wir fiir einfaches
Ubertakten die OC-Genie Funktion.

» Simple/Advanced Mode [Simple]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die erweiterten Ubertaktungseinstellungen in BIOS.

[Simple] Es bietet normale Ubertaktungseinstellungen im BIOS-Setup.

[Advanced] Es bietet die erweiterten Ubertaktungseinstellungen fiir den erfahrenen
Benutzer, welche die Einstellungen im BIOS-Setup konfigurieren
wollen.

Hinweis: Wir verwenden * als Symbol fiir die Ubertaktungseinstellungen des
Erweiterten Modus.

< CPU Einstellung >

»CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

Legt den Modus fir den angepassten CPU-Multiplikator fest. Diese Option erscheint

nur, wenn eine CPU installiert ist, die die Funktion “Turbo Boost” untersttzt.

[All Core /Alle Kerne] Aktiviert die Option "CPU Ratio". Alle CPU-Kerne kénnen mit

der gleichen CPU Taktrate betrieben werden, die in "CPU Ratio"
festgesetzt wurde.

[Per Core /Pro Kern] Aktiviert die Option "X-Core Ratio Limit". Legt die CPU Taktrate
fur jeden Kern in "X-Core Ratio Limit" fest.
»CPU Ratio [Auto]

Legen Sie den CPU-Multiplikator fest, um die CPU-Taktfrequenzen fiir alle Kerne
zu bestimmen. Diese Option kann nur gedndert werden, wenn der Prozessor diese
Funktion unterstutzt.
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» X-Core Ratio Limit [Auto]*
Diese Option erscheint nur, wenn eine CPU installiert ist, die diese Funktion unterstitzt.
Hier kdnnen Sie den CPU Multiplikator fiir die verschiedenen aktiven Kerne einstellen.

» Adjusted CPU Frequency

Es zeigt die eingestellte Frequenz der CPU an. Es handelt sich um eine Anzeige -
Anderungen sind nicht méglich.

»CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

Wahlen Sie den Betriebsmodus des CPU-Multiplikators. Diese Option wird angezeigt,
wenn Sie den CPU-Multiplikator manuell einstellen.

[Fixed Mode] Legt den CPU-Multiplikator fest.

[Dynamic Mode] Der CPU-Multiplikator wird dynamisch je nach CPU-Belastung
verandert.

»EIST [Enabled]*

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Intel® SpeedStep Technologie. Diese

Option steht zur Verfligung, wenn “Adjust CPU Ratio” auf [Auto] eingestellt.

[Enabled] Aktiviert EIST, um die CPU-Spannung und Taktfrequenz dynamisch
anzupassen. Es kann zu verringern durchschnittliche Stromverbrauch
und die durchschnittliche Warmeproduktion.

[Disabled] Deaktiviert EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*
Aktivieren oder deaktivieren Sie Intel® Turbo Boost. Diese Option wird angezeigt,
wenn die installierte CPU diese Einstellungen unterstiitzt.

[Enabled] Aktivieren Sie diese Funktion, um die CPU-Leistung automatisch zu
erhéhen, wenn das System mehr Leistung benétigt.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

»Enhanced Turbo

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Turbo Funktion fur alle CPU-Kerne die
CPU-Leistung zu erhéhen. Diese Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU
diese Einstellungen unterstitzt.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Enabled] Alle CPU-Kerne werden mit maximalem Turbo konfiguriert.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

»OC Genie Function Control [By Onboard Button]

Aktivieren Sie die OC Genie Funktion durch die virtuelle Taste im BIOS oder die

physische Taste auf dem Motherboard. Das Aktivieren der OC Genie-Funktion kann

das System mit dem von MSI optimierten Ubertaktungsprofil automatisch iibertakten.

[By BIOS Options] Aktivieren Sie die OC Genie Funktion durch einen Klick auf die
virtuelle Taste in der linken oberen Ecke des BIOS-Setup-
Bildschirm.

[By Onboard Button]Aktivieren Sie die OC Genie Funktion durch einen Klick auf die
physischen OC Genie Taste auf dem Motherboard.

»Ring Ratio [Auto]
Setzen Sie den Ring Ratio. Der erlaubte Wertebereich ist abhangig von der installierten
CPU.

» Adjusted Ring Frequency
Zeigt die angepasste Ring Frequenz. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.
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< CPU BCLK Einstellung >

»CPU Base Clock (MHz) [Default]

Hier konnen Sie den CPU Grundtakt anpassen. Sie konnen die CPU Ubertakten,
indem Sie diesen Wert veréndern. Bitte beachten Sie, dass die Ubertaktung (und das
Ergebnis) und die Stabilitat nicht gewahrleistet sind. Diese Option wird angezeigt, wenn
der installierte Prozessor diese Funktion unterstitzt.

»CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

Einstellung des angepassten CPU Grundtakts.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Next Boot] Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt nach einem Neustart.
[Immediate] Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt sofort.

[During Boot] Die CPU arbeitet mit angepasstem CPU Grundtakt beim Booten.

< DRAM Einstellung >

» DRAM Reference Clock [Auto]*

Setzen Sie den DRAM-Referenztakt. Der erlaubte Wertebereich ist abhangig von
der installierten CPU. Diese Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese
Einstellungen unterstitzt.

» DRAM Frequency [Auto]

Setzen Sie die DRAM Frequenz. Bitte beachten Sie, dass ein zuverlassiges
Ubertaktungsverhalten nicht garantiert werden kann.

» Adjusted DRAM Frequency

Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

Extreme Memory Profiles (XMP) sind von Intel eingeflihrte Zertifizierungen fir DDR3-
Speichermodule aus dem PC-Bereich und kénnen Sie kompatiblen DDR3-Speicher
Ubertakten. Diese Option steht zur Verfligung, wenn die installierten Speichermodule
die XMP Technik unterstiitzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

[Profile 1] Sie kénnen ihre Plattform Ubertakten, indem sie das Profile1 auswahlen
[Profile 2] Sie kénnen ihre Plattform ibertakten, indem sie das Profile2 auswahlen
»Memory Try It ! [Disabled]

Die Option “Memory Try It!” dient der Verbesserung der Speicherkompatibilitat

oder auch der Speicherleistung durch die Auswahl der optimierten Speicher-
Voreinstellungen.

» DRAM Timing Mode [Auto]

Wahlt den Speicher-Timing-Modus aus.

[Auto] Das DRAM-Timing wird basierend auf SPD (Serial Presence Detect)
der installierten Speichermodule bestimmt.
[Link] Ermdglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fur alle

Speicherkanéle.

[UnLink] Ermdoglicht die manuelle Konfigurieren des DRAM-Timing fur die
einzelnen Speicherkanale.

» Advanced DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Dieses

Untermeniu wird nach der Einstellung [Link] oder [Unlink] in “DRAM Timing Mode”
aktiviert werden. Der Anwender kann die Speicher-Timing fir jeden Kanal des
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Speichers einstellen. Das System kénnte nach dem Andern Speicher-Timings instabil
werden oder nicht mehr booten. Wenn Instabilitat auftritt, I6schen Sie bitte die CMOS-
Daten und stellen Sie die Standardeinstellungen wieder her. (Lesen Sie bitte den
Abschnitt "Clear CMOS Jumper/ Taste", um die CMOS-Daten zu Iéschen, und die
Standardeinstellungen auf das BIOS zu laden.)

» Memory Fast Boot [Auto]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die die Initiierung und Priifung des Speichers fiir jeden.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Der Vorgang der Initierung und Prifung des Hauptspeichers wird
aus dem Archiv der ersten Initiierung imitiert um den Systemstart zu
beschleunigen.

[Disabled] Der Speicher wird bei jedem Boot-Vorgang vollstandig neu initiiert und
gepruft.

< Spannungseinstellung >

> DigitALL Power

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Steuert die

digitale CPU PWM.

»VR 12VIN OCP Expander [Auto]

Erweitert die Begrenzung des VR-Uberstromschutz mit 12V Eingangsspannung.
Hoherer ausweitenden Wert kann auf wenigen Schutz hindeuten. Bitte passen
Sie deshalb den Strom sorgfaltig an, um Beschadigungen des CPU/ VR MOS
zu vermeiden. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese
Einstellungen automatisch konfigurieren.

»CPU Phase Control [Auto]

Steueren Sie PWM Phase proportional zur CPU-Belastung. Wenn die Einstellung

auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS die CPU PWM-Phase automatisch optimieren.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Normal] Legt den normalen CPU Stromphasen Modus fest. Es ware eine
stabile Systemleistung und wirksame Stromverbrauch-Fahigkeit
bereitstellen.

[Optimized] Legt den optimalen CPU Stromphasen Modus fest. Es ware eine
optimale Stromverbrauch-Fahigkeit fur das System bereitstellen.

[Disabled] Deaktiviert die PWM-Phase Switching Funktion.

»CPU Vdroop Offset Control [Auto]

Legen Sie einen Prozentsatz der Offset-Spannung fiir die CPU VDroop fest. Wenn
die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellung automatisch
konfigurieren.

»CPU Over Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze fiir den CPU-Uberspannungsschutz fest. Wenn die
Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren. Hohere Spannung bietet weniger Sicherheit und kann das System
beschadigen.

»CPU Under Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze fiir den CPU-Unterspannungsschutz fest.

Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen
automatisch konfigurieren. Hohere Spannung bietet weniger Schutz und kann das
System beschadigen.
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»CPU Over Current Protection [Auto]

Legen Sie den aktuellen Grenzwert fiir den CPU-Uberstromschutz fest. Wenn die
Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen automatisch
konfigurieren. Héhere Spannung bietet weniger Sicherheit und kann das System

beschadigen.

»CPU Switching Frequency [Auto]

Stellen Sie die PWM Arbeitsgeschwindigkeit ein, um die CPU Core-Spannung und
den Ripple Bereich zu stabilisieren. Die Erhohung der PWM Arbeitsgeschwindigkeit
verursachen héhere Temperatur der MOSFET. So stellen Sie bitte sicher, dass
eine Kuhllésung fir MOSFET gut vorbereitet, bevor Sie den Wert erhéhen.

Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen
automatisch konfigurieren.

»CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie den CPU VRM Ubertemperaturschutz.

[Enabled] Setzen Sie fiir den Ubertemperaturschutz die Temperaturgrenze auf
CPU VRM. Die CPU-Frequenz kann gedrosselt werden, wenn CPU
VRM Uber die Temperaturgrenze erhoht.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Phase Control [Auto]
Steueren Sie PWM Phase proportional zur DRAM-Belastung. Wenn die Einstellung
auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS die DRAM PWM-Phase automatisch optimieren.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Optimized] Legt den optimalen Stromphasen Modus fest.
[Disabled] Deaktiviert die PWM-Phase Switching Funktion.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Over Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze fiir den DRAM-Unterspannungsschutz fest.
Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen
automatisch konfigurieren. Héhere Spannung bietet weniger Schutz und kann das
System beschadigen.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Under Voltage Protection [Auto]

Legen Sie die Spannungsgrenze fiir den DRAM-Unterspannungsschutz fest.
Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS diese Einstellungen
automatisch konfigurieren. Hohere Spannung bietet weniger Schutz und kann das
System beschadigen.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Over Current Protection [Auto]

Legen Sie den aktuellen Grenzwert fiir den DRAM-Uberstromschutz fest.
[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Enhanced] Erweitert die Begrenzung des Speicher-Uberstromschutz.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Switching Frequency [Auto]

Stellen Sie die PWM Arbeitsgeschwindigkeit ein, um die DRAM-Spannung und den
Ripple Bereich zu stabilisieren. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird
das BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D VRM Over Temperature Protection [Auto]

Setzen Sie fiir den Ubertemperaturschutz die Temperaturgrenze auf DRAM

VRM. Die DRAM-Frequenz kann gedrosselt werden, wenn DRAM VRM Uber die

Temperaturgrenze erhéht. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist, wird das
BIOS diese Einstellungen automatisch konfigurieren.
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»SVID Communication [Auto]*

Aktivieren oder deaktivieren Sie die SVID (Serial Voltage Identification)-Unterstitzung.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] PWM-Phase wird dynamisch je nach CPU SVID (Serial Voltage
Identification) geandert.

[Disabled] Deaktiviert die SVID (Serial Voltage Identification)-Unterstiitzung.

»VCCIN Voltage [Auto]

Legen Sie die CPU Eingangsspannung fest. Die CPU Eingangsspannung ist die CPU

Stromquelle, die durch Komponenten der CPU gemeinsam genutzt wird.

» CPU Core/Ring Voltage Mode [Auto]*

Wahlen Sie die Betriebmodi fiir diese CPU Core/ Ring-Spannungen aus.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Adaptive Mode] Legt die adaptiven Spannungen zur Optimierung der System-
Performance automatisch an.

[Override Mode] Hier kdnnen Sie die Spannungen manuell einstellen.

[Offset Mode] Hier kénnen Sie die Offset-Spannung einstellen und den Modus
der Offset-Spannung auswahlen.

[Adaptive + Offset ] Legt die adaptiven Spannungen automatisch an und passt die
Offset-Spannung an.

[Override + Offset] Hier kénnen Sie die Spannung und die Offset-Spannung manuell
einstellen.

»CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage [Auto]

Einstellung dieser CPU Core/ Ring-Spannungen. Wenn die Einstellung auf [Auto]
gesetzt ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch eingestellt oder Sie kdnnen
es manuell einstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn “CPU Core/Ring Voltage
Mode” auf [Auto]/ [Adaptive Mode]/ [Override Mode] steht.

» CPU Core/ Ring Voltage Offset Mode [Auto]*
Wahlen Sie die CPU Core/ Ring-Spannungs-Offset-Modi aus. Diese Option wird

angezeigt, wenn “CPU Core/Ring Voltage Mode” auf [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/
[Override + Offset] steht.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[+] Hier kénnen Sie die positive Offset-Spannung einstellen.
[-] Hier kénnen Sie die negative Offset-Spannung einstellen.

»CPU Core/ Ring Voltage Offset [Auto]

Einstellung dieser CPU Core/ Ring-Spannungen. Wenn die Einstellung auf [Auto]
gesetzt ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch eingestellt oder Sie kdnnen
es manuell einstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn “CPU Core/Ring Voltage
Mode” auf [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset] steht.

»CPU SA Voltage Mode [Manual Mode]*
Wahlen Sie die Betriebmodi fiir diese CPU SA-Spannungen aus.
[Manual] Hier kénnen Sie diese Spannungen manuell einstellen.

[Offset] Hier kénnen Sie diese Offset-Spannung einstellen und den Modus der
Offset-Spannung auswahlen.

De-47




»CPU SA Offset Mode [Auto]*

Wahlen Sie die CPU SA-Spannungs-Offset-Modi aus. Diese Option wird angezeigt,
wenn “CPU SA Voltage Mode” auf [Offset Mode] steht.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[+] Hier kénnen Sie die Spannung durch positiven Wertmodus ausgleichen.

[-] Hier kdnnen Sie die Spannung durch negativen Wertmodus
ausgleichen.

»CPU SA Voltage Offset [Auto]*

Stellen Sie die Offset-Werte flr diese CPU SA-Spannungen ein. Wenn die Einstellung
auf [Auto] gesetzt ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch eingestellt oder Sie
kénnen es manuell einstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn “CPU SA Voltage
Mode” auf [Offset Mode] steht.

»CPU SA Voltage [Auto]

Stellen Sie die CPU SA-Spannungen ein. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt ist,
wird das BIOS die Spannungen automatisch eingestellt oder Sie kénnen es manuell
einstellen. Diese Option wird angezeigt, wenn “CPU SA Voltage Mode” auf [Manual
Mode] steht.

» XXX Voltage [Auto]* (optional)
Legen Sie die Speicher/ PCH-Spannung fest. Wenn die Einstellung auf [Auto] gesetzt

ist, wird das BIOS die Spannungen automatisch eingestellt oder Sie kdnnen es
manuell einstellen.

< Andere Einstellung >

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

Aktivierung oder Deaktivierung der Systemwarnmeldung beim Booten, wenn die CPU
oder Hauptspeicher ersetzt wurde.

[Enabled] Das System zeigt eine Warnmeldung beim Systemstart und ladt die
Default-Einstellungen fiir neue Gerate.

[Disabled] Deaktivierung der Funktion und Beibehaltung der aktuellen BIOS-
Einstellungen.

» CPU Specifications
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Das
Untermen zeigt die Informationen installierte CPU an. Zu diesen Informationen
gelangen Sie, indem Sie die Taste [F4] driicken. Nur Anzeige.
»CPU Technology Support
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Untermenii zeigt die wichtigsten Eigenschaften der installierten CPU an.
» MEMORY-Z
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Dieses
Untermeni zeigt alle Einstellungen und Timings des installierten Speichers. Zu diesen
Informationen gelangen Sie auch, indem Sie die Taste [F5] driicken.
»DIMMX Memory SPD
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu aufzurufen. Das
Untermenu zeigt die Technologien des verwendeten Speichers an. Nur Anzeige.
> CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.
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»Hyper-Threading [Enabled]

Der Prozessor verwendet die Technologie des Hyper-Threadings, um die

Transaktionsraten zu erhéhen und die Antwortzeiten des Benutzers zu

verringern. Die Intel Hyper-Threading Technologie behandelt die Prozessorkerne

innerhalb des Prozessors als Multi logische Prozessoren, die Anweisungen

simultan durchfiihren kénnen. Dadurch tritt eine wesentliche Verbesserung der

Systemleistung ein. Diese Option wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese

Einstellungen unterstitzt.

[Enable] Aktiviert die Intel Hyper-Threading Technologie.

[Disabled] Deaktiviert die Option, wenn das System die HT-Funktion nicht
unterstutzt.

» Active Processor Cores Control [Disabled]
Aktiviert oder deaktiviert die folgende Punkte (Core0~X).

»Core0~X [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den CPU-Kern. Diese Punkte erscheinen nur, wenn
“Active Processor Cores Control” aktiv ist.

» Limit CPUID Maximum [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert den erweiterten CPUID-Wert.

[Enabled] Das BIOS begrenzt den maximalen CPUID Eingabewert, um
Bootprobleme mit alteren Betriebssystem zu umgehen, die den
Prozessor mit erweiterten CPUID-Wert nicht unterstltzen.

[Disabled] Verwenden Sie den maximalen CPUID Eingabewert.

» Execute Disable Bit [Enabled]

Intel's Execute Disable Bit kann an den Rechner gerichtete “Buffer Overflow”

Angriffe verhindern, bei denen Computer-Wirmer versuchen, das System durch

Ausfuhrung von Codes zu schadigen. Es wird empfohlen, diese Funktion zu

aktivieren.

[Enabled] Aktiviert den NO-Execution Schutz, um bdsartigen Angriffe und
Wirmern abzuwehren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel Virtualization Technologie.

[Enabled] Aktiviert die Intel Virtualization-Technologie, die es mehreren
Betriebssystemen erméglicht in voneinander unabhangigen
Partitionen zu arbeiten. Das System kann als mehrere Systeme
virtuell einsetzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

»Intel VT-D Tech [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die Intel VT-D (Intel Virtualization for Direct I/O) Technologie.

[Enabled] Aktiviert die Intel VT-D-Technologie, die es mehreren
Betriebssystemen ermdglicht in voneinander unabhangigen
Partitionen zu arbeiten. Das System kann als mehrere Systeme
virtuell einsetzen.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.
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»Hardware Prefetcher [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie das Hardware Prefetcher (MLC Streamer
prefetcher).

[Enabled] Der CPU Hardware Prefetcher kann friihzeitig Daten und
Anweisungen aus dem Speicher in den L2-Cache aden um die
Cache-Latency Zeiten zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert den Hardware Prefetcher.

»Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert den CPU Hardware Prefetcher (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Ermdglicht Adjacent Cache Line Prefetch zur Verringerung der
Cache Latenzzeit und zur Leistungssteigerung von Applikationen.

[Disabled] Aktiviert nur die angeforderten Cache-Zeilen.

»CPU AES Instructions [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert die CPU AES (Advanced Encryption Standard-New
Instructions) Unterstiitzung. Diese Option wird angezeigt, wenn die CPU diese
Funktion unterstitzt.

[Enabled] Aktiviert die Intel AES Unterstiitzung.

[Disabled] Deaktiviert die Intel AES Unterstutzung.

» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Akti\{iert oder deaktiviert die Intel Adaptive Thermal-Monitor-Funktion, um die CPU

vor Uberhitzung zu schitzen.

[Enabled] Drosselt die CPU Kerntakt, wenn die CPU-Temperatur Uber die
adaptive Temperatur steigt.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

> Intel C-State [Enabled]
C-State ist eine durch ACPI definierte Prozessor-Power-Management-Technologie.
[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Ermdglicht die Erkennung, wann sich das System im Leerlauf
befindet und senkt den CPU-Stromverbrauch entsprechend.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

»C1E Support [Disabled]

Aktiviert oder deaktiviert die C1E-Funktion fiir Stromersparnis im Leerlauf. Diese

Option wird angezeigt, wenn “Intel C-State” aktiviert ist.

[Enabled] Ermadglicht die C1E Funktion, um die CPU-Frequenz und Spannung
zur Stromersparnis im Leerlauf zu reduzieren.

[Disabled] Deaktiviert diese Funktion.

»Package C State limit [Auto]

Hier kdnnen Sie einen CPU C-State-Modus fur Stromsparen auswahlen, wenn das
System im Leerlauf ist. Diese Option wird angezeigt, wenn "Intel C-State" aktiviert
ist.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[CO~C6] Die Energiesparstufe ist von hoch zu niedrig ist C6, C2, dann CO.
»CFG Lock [Enabled]

Sperren oder Entsperren des MSR 0xE2[15]s, des CFG Lock-Bits .
[Enabled] Sperrt das CFG Lock-Bit.
[Disabled] Entsperrt das CFG Lock-Bit.
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»EIST [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie die Enhanced Intel® SpeedStep Technologie.
Diese Option wird angezeigt, wenn “Simple/ Advanced Mode” auf [Simple]
eingestellt.

[Enabled] Aktiviert EIST, um die CPU-Spannung und Taktfrequenz
dynamisch anzupassen. Es kann zu verringern durchschnittliche
Stromverbrauch und die durchschnittliche Warmeproduktion.

[Disabled] Deaktiviert EIST.

> Intel Turbo Boost [Enabled]

Aktivieren oder deaktivieren Sie Intel® Turbo Boost. Diese Option ist fiir Simple

Mode und wird angezeigt, wenn die installierte CPU diese Einstellungen

unterstitzt.

[Enabled] Aktivieren Sie diese Funktion, um die CPU-Leistung automatisch zu
erhéhen, wenn das System mehr Leistung benétigt.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion.

»Long Duration Power Limit (W) [Auto]
Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir die CPU in Turbo Boost Modus ein.

»Long Duration Maintained (s) [Default]
Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) fir die TDP Leistungsgrenze (W) ein.

»Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Hier stellen Sie die TDP Leistungsgrenze fir CPU in Turbo Boost Modus ein.

»CPU Current limit (A) [Auto]

Hier legen Sie die maximale Stromgrenze der CPU im Turbo Boost Modus fest.
Wenn der Strom Uber den angegebenen Grenzwert steigt, verringert die CPU
automatisch Core-Frequenz.

»Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert Sie den Uberspannungsschutz und Uberstromschutz fiir
den CPU internen Spannungsregulator (VR/ Voltage Regulator).

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.

[Enabled] Legt die Spannungsbegrenzung der CPU internen VR fir
Uberspannungsschutz und Uberstromschutz.

[Disabled] Deaktivieren Sie diese Funktion zum Ubertakten.

» Internal VR Efficiency Management [Auto]

Aktiviert oder deaktiviert das internen CPU-VR Effizienzmanagement.

[Auto] Diese Einstellungen werden vom BIOS automatisch konfiguriert.
[Enabled] Aktivierung des VR Effizienzmanagements fir Energieersparnis.
[Disabled] Deaktivierung dieser Funktion.

»DMI Gen 2 [Enabled]

Aktiviert oder deaktiviert DMI (Direct Media Interface) Generation 2.

»DMI De-emphasis Control [-6dB]

Legt den De-Emphasis-Wert fest, um die DMI Grenzwerte zu verbessern. Generell
arbeitet die Standardeinstellung am besten.

»3DMark2001 XP Turbo [Disabled]
Aktiviert oder deaktiviert 3DMark2001. Die Funktion kann die Performance des
3DMark2001s in XP verbessern.
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Francais

Merci d’avoir choisi une carte mere EATX de la série X99A GODLIKE
GAMING CARBON (MS-7883 v1.X). La série X99A GODLIKE GAMING
CARBON est basé sur le chipset Intel® X99 pour une efficacité optimale.
Congue pour fonctionner avec les processeurs Intel® LGA2011-3 avancés,
les cartes meres de la série X99A GODLIKE GAMING CARBON délivrent de
hautes performances et offrent une solution adaptée tant aux professionnels
qu’aux particuliers.
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Spécifications

Processeurs m Support New Intel® Core™ i7 Processeur Extreme Edition pour
socket LGA2011-3*
* Veulillez vous référer au site http://www.msi.com pour les derniéres informations sur
le CPU.
Chipset = Chipset Intel® X99 Express
Mémoire m 8 x emplacements de mémoire DDR4 supportent jusqu’a 128Go
supportée m Support DDR4-2133/ 2200(0C)/ 2400(0C)/ 2600(0C)/
2666(0C)/ 2750(0C) / 2800(0OC)/ 3000(OC)/ 3110(0C)/
3333(0C)/ 3400 (OC)*
m Architecture mémoire quatre canaux
m Support non-ECC, mémoire un-buffered
® Support module de mémoire RDIMM 1Rx8 (fonctionne en mode
non-ECC)
* Veuillez vous référer au site http://www.msi.com pour plus d’informations sur les
composants compatibles.
Emplacement | ® 5 x emplacements PCle 3.0 x16, support les modes jusqu'a
d’extension 4-way
- mode 1-way : x16/ x0/ x0/ x0/ xO
- mode 2-way : x16/ x0/ x0/ x16/ x0*, 16/ x0/ x0/ x8/ x0**
- mode 3-way : x16/ x0/ x0/ x16/ x8*, x8/ x8/ x0/ x8/ x0**
- mode 4-way : x8/ x8/ x0/ x16/ x8*, x8/ x8/ x0/ x8/ x4**
m 1 x emplacement BT-Module***
- Support de la fonction MYSTIC LIGHT
* Pour CPU supportant 40 PCle voies.
** Pour CPU supportant 28 PCle voies.
*** L’emplacement BT-Module est un module Bluetooth préinstallé, et non compatible
avec d'autre mini-PCle modules.
Multi-GPU m Support de la technologie AMD® CrossFire™ 4-Way*
supporté m Support de la technologie NVIDIA® SLI™ 4-Way (Pour CPU
supportant 40 PCle voies)
m Support de la technologie NVIDIA® SLI™ 3-Way (Pour CPU
supportant 28 PCle voies)
* Support Windows 7 et Windows 8/ 8.1
Stockage m Chipset Intel® X99 Express

m 10 x ports SATA 6 Gb/s (2 ports compatibles avec le port SATA
Express)*
- Ports SATA1~6 supportent RAID 0, RAID 1, RAID 5 et RAID
10.
- Ports SATA7~10 ne supportent que les modes IDE et AHCI.
- Support de la technologie Intel® Smart Response (Windows
7/ 8/ 8.1)
m 1 x port SATA Express*
m 1 x port M.2**
- Support d’'un SSD M.2 d’'une longueur de 4.2cm/ 6cm/ 8cm
en PCle 3.0 x4, norme SATA 6 Gb/s standard.
- Support SSD Mini-SAS en PCle 3.0 x4, interface NVMe, par
I'intermédiaire d’une carte hote Turbo U.2.
- L'interface M.2 PCle ne supporte pas RAID 0, RAID1, RAID
5 ni RAID 10.
* Le port SATA Express ou les ports SATA5~6 sont indisponibles pendant l'installation
d’un module d’interface M.2 SATA dans un port M.2.
** Intel RST ne supporte pas le module d'interface M.2 PCle.
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Carte hote

m Carte d’interface M.2 2280

Turbo U.2 m Support SSD MINI SAS avec NVMe
m Support la vitesse de PCle 3.0 x4
USB = Chipset Intel® X99 Express
- 6 x ports USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) (4 ports sur le
panneau arriére, 2 ports disponibles par I'intermédiaire du
connecteur USB 3.1 Gen1 interne (JUSB3)*)
- 6 x ports USB 2.0 (2 ports sur le panneau arriére, 4 ports
disponibles par I'intermédiaire des connecteurs USB 2.0
internes)
m Chipset ASMedia ASM1042AE
- 2 x ports USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) disponibles par
l'intermédiaire du connecteur USB 3.1 Gen1 interne (JUSB4)
® Chipset ASMedia ASM1142
- 1 x port USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) sur le
panneau arriére
- 1 x port USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10Gbps) Type-C
sur le panneau arriére
* Le connecteur JUSB3 interne supporte MSI Super Charger.
Audio m Codec Realtek® ALC1150
- 7.1-canal audio haute-définition
- Support sortie S/PDIF
= Codec ESS® ES9018K2M
- Support la sortie de casque 6.3mm stéréo doré
LAN m 2 x controleurs Killer E2400 Gigabit LAN*

* Le Killer Network Manager n’est actuellement diponible que pour Windows 7/ 8/ 8.1. Les
pilotes pris en charge pour d’autres systémes d’exploitation seront disponibles sur le
site officiel s'ils sont fournis par le vendeur.

Wireless LAN | = Module Killer Wireless 1535.
- Support 2 x 2 802.11a/b/g/n/ac avec fonctions avancées
- Support 20/ 40MHz a 2.4GHz et 20/ 40/ 80MHz a 5GHz
- Support Miracast

Bluetooth ® Module Killer Wireless 1535.
- Support Bluetooth v4.1

Connecteurs = 1 x port PS/2

internes m 2 x ports USB 2.0

m 1 x bouton Clear CMOS

m 1 x port USB 3.1 Gen2

m 1 x port USB 3.1 Gen2 Type-C

m 4 x ports USB 3.1 Gen1

m 2 x ports LAN (RJ45)

m 2 x connecteurs d'antenne Wi-Fi /Bluetooth
m 1 x prise de casque 6.3mm stéréo doré

m 1 x connecteur Sortie S/PDIF optique

m 5 x prises audio OFC
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Connecteurs
internes

m 1 x connecteur d’alimentation principal ATX 24 broches

m 1 x connecteur d’alimentation ATX 12V 8 broches

m 1 x connecteur d’alimentation ATX 12V 4 broches

m 10 x connecteurs SATA 6 Gb/s

m 1 x connecteur M.2

m 1 x connecteur SATA Express

m 2 x connecteurs USB 2.0 (support de 4 autres ports USB 2.0)

m 2 x connecteurs USB 3.1 Gen1 (support de 4 autres ports USB
3.1 Gen1)

m 2 x connecteurs de ventilateurs CPU 4 broches

m 3 x connecteurs de ventilateurs systéme 4 broches

m 1 x connecteur audio avant

m 2 x connecteurs panneau de systeme

m 1 x connecteur de module TPM

® 1 x connecteur intrusion chassis

m 9 x connecteurs V-Check

m 1 x cavalier Clear CMOS

m 1 x bouton d’alimentation

® 1 x bouton de réinitialisation

m 1 x bouton OC Genie

m 1 x interrupteur Multi-BIOS

m 1 x interrupteur du mode OC Genie

m 1 x interrupteur de sélection audio

m 1 x interrupteur de démarrage en mode ralenti

m 1 x LED 2-Digit Debug Code

m 1 x connecteur de module Wi-Fi/Bluetooth

Controleur E/S

m Contréleur NUVOTON NCT6792

Moniteur
systeme

m Détection de la température du CPU et du systéme
m Détection de la vitesse du ventilateur du CPU et du systeme
m Controle de la vitesse du ventilateur du CPU et du systeme

Fonctions
BIOS

m 2 x flash BIOS 128 Mb

m B|OS UEFI AMI

m ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
® Multilingue
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Fonctions
spéciales

= AUDIO BOOST 3 PRO

® MILITARY CLASS Class 4

= OC GENIE 4

= CLICK BIOS 4

= NVIDIA SLI

® AMD CrossFire

= EASY BUTTON 3

m Points de vérification tension
® Bouton Clear CMOS

m Contr6le par ventilateur total
® Port pour périphérique de jeux
m SUPER CHARGE

® SMART UTILITIES

u Killer DoubleShot-X3 PRO

u Wi-Fi

m Bluetooth

= COMMAND CENTER

m USB 3.1 Gen2

® MYSTIC LIGHT

Logiciel

m Pjlotes
= MS|
- COMMAND CENTER
- LIVE UPDATE 6
- SMART UTILITIES
- SUPER CHARGE
- FAST BOOT
- MSI GAMING APP
m XSplit Gamecaster
= Nahimic
® Norton Internet Security Solution
m |ntel Extreme Tuning Utility
m SteelSeries Engine

Dimensions

® Format EATX
m 30,5cm x 27,2 cm (12” x 10,77)
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m Référez-vous aux “spécifications de la carte mére” pour des informations détaillées.
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Présentation des connecteurs

Connecteur de module

d'extension Wi-Fi/Bluetooth CcPU  BIOS1
CPUFAN2 JPWR3 0C_SW1
DiMM1 PRz DIMMS CPUFAN{
DIMM2 DIMM7
DIMM3 DIMM6
DIMM4 DIMMS5|
Elj — OC1
:I — FV1
Panneau — POWER1
armigre | :I — RESET1
—JPWR1
e
— SYSFAN3
—JUSB3
PCI_E1
L SATA1_2
POLE2 — SATA3_4
PCI_E3
PCI_E4 — SE1_65-SATA_87
M2_1
— SATA9_10
PCI_E5 ! :_‘.E é Jon
| ] =
JBAT1 L l,—ﬂ:lm o [=H w [yi] [y] G mT @ T | JUSB4
SYSFAN2
JAUD1 | JFPa
AUDIO_SW1 JFP1
SYSFAN1 JUSB2
JTPM1 JUSB1
SLOW_1
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Guide référence des connecteurs

Noms des ports Types des ports Page
AUDIO_SW1 Interrupteur de sélection audio Fr-33
BIOS1 Interrupteur Multi-BIOS Fr-32

CPUFAN1~2,SYSFAN1~3 Connecteurs d'alimentation de ventilateurs Fr-23

CPU Socket LGA2011-3 Fr-11
DIMM1~8 Emplacements de mémoire Fr-15
FV1 Connecteurs V-Check Fr-28
JAUD1 Connecteur audio avant Fr-27
JBAT1 Cavalier Clear CMOS Fr-31
JCi Connecteur intrusion chassis Fr-26
JFP1, JFP2 Connecteurs de panneau systéeme Fr-24
JPWR1~3 Connecteurs d’alimentation ATX Fr-19
JTPM1 Connecteur de module TPM Fr-27
JUSB1~2 Connecteurs d'extension USB 2.0 Fr-26
JUSB3~4 Connecteurs d'extension USB 3.1 Gen1 Fr-25
M2_1 Port M.2 Fr-22
0OC1 Bouton OC Genie Fr-29
OC_SW1 Interrupteur de mode OC Genie Fr-33
PCI_E1~5 Emplacements d’extension PCle Fr-20
POWER1 Bouton d’alimentation Fr-30
%‘I RESET1 Bouton de réinitialisation Fr-30
v§ SATA1~10 Connecteurs SATA Fr-21
n SE1_65 Connecteurs SATA Express Fr-22
SLOW_1 Interrupteur de démarrage en mode ralenti Fr-34
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Présentation du panneau arriére

Connecteurs d'antenne
Wi-Fi /Bluetooth

Port PS/2* Port LAN Port LAN
PortUSB | ™= - - = O _ O )
. 3.1 Gen2 . . CS-sortie ngng Sentr(retfel
Bouton -sortie
%} Clear | | | | [mm] [ Casque 6.3mm O _ O
CMos RS-sortie Ligng-sortie
=10 = | |=| |[=

Port USB 2.0* Port USB 3.1  Port USB Port USB Sortie S/IPDIF  MIC
Gen2 Type-C 3.1 Gen1 3.1 Gen1 optique

* Port pour périphérique de jeux

»Port PS/2
Connecteur souris/ clavier PS/2° DIN est utilisé pour une souris ou un clavier PS/2®.

»Bouton Clear CMOS

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui est alimenté par une batterie externe située sur
la carte mére, destiné a conserver les données de configuration du systeme. Avec
le CMOS RAM, le systéme peut lancer automatiquement le systéme d’exploitation
chaque fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systeme,
appuyez sur ce bouton pour effacer les données.

»Port USB 2.0

Le port USB 2.0 sert a brancher des périphériques USB 2.0 tels que le clavier, la
souris, ou d’autres périphériques compatibles USB 2.0.

»Port USB 3.1 Gen1

Le port USB 3.1 Gen1 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il
supporte un taux de transfert jusqu'a 5 Go/s (Super-Vitesse).

»Port USB 3.1 Gen2/ Port USB 3.1 Gen2 Type-C

Le port USB 3.1 Gen2 est rétro-compatible avec les périphériques USB 3.1 Gen1/

USB 2.0. Il supporte un taux de transfert jusqu'a 10 Go/s (Super-Vitesse USB 10
Gbps).
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»Port LAN
La prise standard RJ-45 LAN sert a la connexion au réseau local (Local Area Network

(LAN)).

LED Etat de LED Description

Link/ Activity LED Eteint Pas de connexion

(LED indiquant Jaune Connexion correcte

LINK/ACT —= #—SPEED la connexion et
LED - LED I'activité) Clignote Activité en cours

Eteint Débit de 10 Mbps

Speed LED (LED

indiquant la Vert Débit de 100 Mbps

vitesse) -
Orange Débit de 1 Gbps

»Casque 6.3mm
La prise de casque 6.3mm stéréo doré sert a connecter un casque.

» Sortie S/PDIF optique
Ce connecteur S/PDIF (Sony et Philips Digital Interconnect Format) est utilisé pour la
transmission audio numérique a des haut-parleurs externes via un cable optique.
» Ports Audio
Ces connecteurs audio sont utilisés pour les périphériques audio.
m | igne-entrée/ SS-sortie : Ligne-entrée sert a connecter les périphériques ex-
ternes de sortie audio. SS-sortie est sortie audio haut-parleurs surround de
coté en mode 7.1.

Ligne-sortie : Utilisé pour un haut-parleur ou un casque.

Mic : Utilisé pour un microphone.

RS-sortie : Sortie audio haut-parleurs surround arrieres en mode 4/ 5.1/ 7.1.
CS-sortie : Sortie audio centre / caisson de basse en mode 5.1/ 7.1.
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Processeur : CPU

- N
Présentation du LGA2011-3 CPU

A la surface du LGA2011-3
CPU vous noterez quatre l l

clés d'alignement ainsi

qu'un triangle jaune pour
assister l'alignement correct - -
du CPU sur la position de

carte mére. Le triangle
jaune corresponde a la
Pin 1.

Clé d'alignement

Le triangle jaune

corresponde a la
Pin 1 . -

\_ /

/\ lmpartent

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement le processeur et le systéme. Assurez-vous
toujours que le systéme de refroidissement fonctionne correctement pour protéger le
processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’appliquer une couche de pate thermique
(ou adhésif thermique) entre le processeur et le systéme de refroidissement afin
d’améliorer la dissipation de la chaleur.

Remplacement du processeur

Lorsque vous remplacez le processeur, commencez toujours par couper l'alimentation
électrique du systeme et débranchez le cordon d’alimentation de la prise pour garantir
la sécurité du processeur.

Overclocking

Cette carte mere supporte 'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos
composants soient capables de tolérer I'overclocking. Toutefois I'utilisation au dela
des spécifications constructeur n’est pas recommandé. Nous ne garantissons pas les
dommages et risques causés par les utilisations non prévues dans les spécifications
du produit.

Fr-11
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez un CPU, assurez-vous toujours que le CPU soit équipé d’'un
ventilateur, qui est nécessaire pour éviter la surchauffe et maintenir la stabilité. Suivez
les instruction suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement. Une
installation incorrecte peut endommager votre CPU et la carte meére.

C)
Référez-vous au site ci-dessous pour la vidéo d’installation du

CPU et de son ventilateur.
https://www.youtube.com/watch?v=QnwHWBx3NnE

1. Ouvrez le levier de gond. Vous pouvez identifier le levier de gond selon la figure
ci-dessous, avec la fonction de couplage sur 'autre cété.

2. Ouvez le levier actif.

Levier de gond

Levier actif

Couplage

3. Ouvrez le plaque en appuyant le levier de gond.

4. Tenez le couvercle. Lorsque'il a quitté la douille, ouvrez la plaque de charge a la
position complétement ouverte.

Fr-12



5. Alignez le CPU pour dans la douille CPU. Assurez-vous de maintenir le CPU par
la base avec les contacts métaux vers le bas. Les clés d'alignement sur le CPU
s'alignent avec les bords de la douille pour garantir la bonne position.

6. Doucement fermez le plague de charge et enlevez le couvercle en plastique.

Clé d'alignement

7. Fermez le levier actif uniformément dans la douille.
8. Fermez le levier de gond uniformément dans la douille.

3D
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9. Appliquez une couche de pate thermique (ou d’adhésif thermique) sur le dessus
du CPU. Cela aide la dissipation de chaleur et prévient la surchauffe du CPU.

10. Localisez le connecteur du ventilateur CPU sur la carte mére.

CPUFANT1

Pate thermique

11. Placez le ventilateur sur la carte mére avec son cable face au connecteur du
ventilateur. Les éléments de fixation doivent correspondre aux trous sur la carte.

12. Vissez les quatre vis a l'aide d'un tournevis (9-pouce).

-
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13. Finalement, reliez le cable du
ventilateur de CPU au connecteur
sur la carte mere.

FR
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Mémoire

Ces emplacements DIMM sont destinés a installer les modules de mémoire.

B | DIMMT ]
b | DIMM2 ]
8 | DIMM3 ]
! | DIMM4 ]
an

g | DIMM8 ]
: DI

[ — DIMM6 ]
O [ DIMM5 |

(P widto > dtimamstietion [=]: 25 w1

Référez-vous au site ci-dessous pour la vidéo sur l'installation des |
mémoires.

http://youtu.be/T03aDrJPyQs

Jusqu'au mode Quatre Canaux

Cette carte mére supporte la mémoire jusqu'a quatre canaux. Deux emplacments
DIMM fournissent un seul canal. Les modules de mémoire peuvent transmettre

et recevoir la données sur quatre canaux simultanément pour améliorer les
performances du systéme. Veuillez vous référer a la table ci-dessous pour plus de
détails.

Liste de canal défini
Canal Emplacement DIMM
Canal A DIMM1, DIMM2
Canal B DIMM3, DIMM4
Canal C DIMM5, DIMM6
Canal D DIMM7, DIMM8

A

* Les modules de mémoire DDR4 ne sont pas interchangeables avec les modules
DDRS3, et le standard DDR4 n'est pas rétro-compatible. VVous devez toujours
installer les modules de mémoire DDR4 dans les emplacements DDR4 DIMM.

» Toujours insérez les modules de mémoire dans I'emplacement DIMM1 en premier.

» A cause des ressources utilisées par le chipset, le systeme ne détectera que
jusqu’a 127+ GB (non 128 GB plein) lorsque tous les emplacements DIMM sont
installés avec des modules de mémoire de 16GB.

Fr-15
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Conseils pour la régle de population du mode multi-canaux

Mode double-canaux

DIMMs installés

(2 modules de Diagramme
mémoire)
. bmm1
[ DIMMZ ]
[ DIMM3 ]
DIMM1, DIMM5
[ DIMM8 |
[ DIMME |
. DMMs

Mode triple-canaux

DIMMs installés

(3 modules de Diagramme
mémoire)
. bmmt
[ DIMMZ |
. DbimMmM3
DIMM1, DIMM3, DIMM5
[ DIMM8 |
DIMM
[ DIMME |
. DimMs
T
Al
Q
S
2 Mode quatre-canaux
2 DIMMs installés
(4 modules de Diagramme
mémoire)
. bmmt
[ DIMMZ |
. bmmM3
DIMM1, DIMM3,
DIMMS, DIMM7 " —
. Dimm7
[ DIMME |
. DimMs
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Mode quatre-canaux

DIMMs installés
(6 modules de Diagramme
mémoire)

DIMM1, DIMM2, DIMMS,
DIMMS5, DIMM@, DIMM7

i

DIMMs installés

(8 modules de Diagramme
mémoire)

DIMM1, DIMM2,
DIMM3, DIMM4,
DIMMS5, DIMMS,
DIMM7, DIMM8

/\ lmpartent

Pour garantir la stabilité du systéeme au mode de double/ triple/ quatre canal, assurez-
vous d'installer les modules de mémoire du méme type et de la méme densité en
mode double canal. Et pour chaque canal, 'emplacement DIMM impair doit étre
installé en premier.
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Trous Taraudés de Montage

Avant d’installer votre carte mére, il faut d’abord installer les socles de montage néce
saires sur le plateau de montage du boitier de 'ordinateur. Si le boitier de I'ordinateur
est accompagné par un panneau Entrée/ Sortie arriére, veuillez le remplacer et utiliser
celui qui est fournit dans la boite de la carte. Le panneau Entrée/ Sortie arriere doit se
fixer facilement dans la boitier sans recourir a des vis. Alignez les socles de montage
du plateau avec les trous taraudés de la carte mere et sécurisez la carte mére avec
les vis fournies avec le boitier de I'ordinateur. L’emplacement des trous taraudés de la
carte est montrée ci-dessous. Pour plus d’information, veuillez vous référer au manuel
de votre boitier ordinateur.

l

"aloliIe 8Il0g /891U

nesuued np snou} sa| 0aAe Jaubije,s

JUSAIOP S|| "Ja1l0q Np 8JgLLie,| SIBA
2119 JUBAIOp 8Il0S /ea.uT suod seT

A Impoentant

* Installez la carte meére sur une surface plate et propre.
» Pour prévenir tous dommages a la carte mére, veillez a n’avoir aucun contact entre
la carte mére et le boitier de I'ordinateur hormis les socles de montage.

» Veuillez vous assurer qu'il n’y pas de composant en métal mis sur la carte ou dans
le boitier de I'ordinateur qui entrainerait un court circuit a la carte mere.
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Connecteurs d’alimentation

e
C) =1, il
Référez-vous au site ci-dessous pour la vidéo sur l'installation des
connecteurs d’alimentation. E
http://youtu.be/gkDYyR_8314

JPWR1~3: Connecteurs d'alimentation ATX

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX. Pour cela, alignez le cable
d’alimentation avec le connecteur et appuyez fermement le cable dans le connecteur.
Si ceci est bien fait, la pince sur le cable d’alimentation doit étre accrochée sur le
connecteur d’alimentation de la carte mére.

Francais

/\ tpett

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux bonnes
alimentations ATX afin garantir une opération stable de la carte mere.
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Emplacements d’extension

Cette carte mére contient de nombreux ports pour les cartes d’extension, tels que les
cartes graphiques ou les cartes audio.

PCI_E1~5: Emplacements d’extension PCle

L’emplacement PCle supporte l'interface de carte d’extension PCle.

Emplacement PCle 3.0 x16

Tableau de débit PCle
m 3.0 = PCle Gen 3.0 voies, 2.0 = PCle Gen 2.0 voies
Débit
1-Way 2-Way 3-Way 4-Way
Type de 40 28 40 28 40 28 40 28
CPU voies | voies | voies | voies voies voies voies voies
3.0 3.0 3.0 3.0
PCI_E1 16 16 16 16 3.0 x16 3.0x8 3.0x8 3.0x8
PCIE2 | — | — | — | — — 3.0x8 3.0x8 3.0x8
PCLE3 | — | — | — | — — — — —
PCI_E4 —_— —_— 31% 3.0 x8 3.0x16 3.0 x8 3.0 x16 3.0 x8
PCI_E5 —_— —_— —_— —_— 3.0x8 e 3.0 x8 3.0 x4
M.2 3.0x4 | 3.0x4 | 3.0x4 | 3.0x4 | 20x2 —_— 3.0x4 | 2.0x2 —_— 2.0x2 —_—
SATA _ _ _
Express 20x2 | 20x2 | 20x2 | 2.0x2 2.0x2 | 20x2 2.0x2 2.0x2
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A Impoentant
Le CPU de 28 voies ne supporte pas la technologie NVIDIA® SLI™ 4-Way.

* Pour l'installation d'une seule carte d'extension PCle x16 avec des performances
optimales, il est recommandé d'utiliser I'emplacement PCI_E1.

» Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC
n’est pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations
nécessaires du matériel ou logiciel ajoutés.
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Connecteurs internes
SATA1~10: Connecteurs SATA

Ce connecteur est un port d’interface SATA haut débit. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques durs (HDD), disque
état solide (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

@ Viadeoladelaemanstration, [m]#5[m]
Référez-vous au site ci-dessous pour la vidéo sur =y
linstallation d’'un SATA HDD. B
http://youtu.be/RZsMpqxythc

[=]

SATAS

SATA8
SATA6

SATA10
SATA9

= SATA1~6 supportent RAID 0, RAID 1, RAID 5 et RAID 10.
m | es ports SATA7~10 ne supportent que le mode IDE et le mode AHCI.

/\ lmpartent

* Les ports SATAS et SATAG6 deviennent indisponibles pendant l'installation d’un
module d’interface M.2 SATA.

» De nombreux périphériques Sérial ATA ont besoin d’un céble d’alimentation. Ce
type de périphériques comprend les disques durs (HDD), les disque état solide
(SSD), et les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer au
manuel des périphériques pour plus d’information.

» Dans la plupart des boitiers d’ordinateur, il est nécessaire de fixer les périphériques
SATA, tels que HDD, SSD, et lecteur optique au boitier. Référez-vous au manuel
de votre boitier ou de votre périphérique SATA pour plus d’instructions d’installation.

» Veuillez ne pas plier le cable de Sérial ATA a 90°. Autrement il entrainerait une
perte de données pendant la transmission.

» Les cables SATA en ont des prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’espace.

3D
]
O
c
©
—
L

Fr-21



-
il
Q
S

Q
QL
7

SE1_65: Connecteur SATA Express

SATA Express, la nouvelle interface de stockage de haute performance, sert a
connecter 1 périphérique SATA Express au taux de transfert jusqu’a 10 Gb/s.
Connectez le périphérique SATA Express a ce connecteur 3-en-1 via un cable SATA
Express.

(0%
B
oL g
e D
%[] O
e ., SATA Express
oo em m [ [ O e (R 1

M2_1: Port M.2
Le port M.2 supporte soit le module M.2 SATA 6Gb/s ou le module M.2 PCle.

C

Référez-vous au site ci-dessous pour la vidéo sur l'installation du
module M.2. E
http://youtu.be/JCTFABytrYA

A Important;

» Le port SATA Express ou les ports SATA5~6 devient indisponible lors de
l'installation d’un module d’interface M.2 SATA dans le port M.2.

» Intel RST ne supporte pas le module d’interface M.2 PCle.
» L’interface M.2 PCle ne supporte pas RAID 0, RAID 1, RAID 5 et RAID 10.

» Eteingnez toujours I'alimentation et débranchez le cable électrique avant d’installer
ou de démonter le module M.2.

» Support une carte héte Turbo U.2 avec la fonction Intel NVMe.
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CPUFAN1~2,SYSFAN1~3: Connecteur d’alimentation du ventilateur

Les connecteurs d’alimentation du ventilateur supportent les ventilateurs de type
+12V. Si la carte mére est équipée d’'un moniteur du matériel systéme intégré, vous
devrez utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse afin de contréler
le ventilateur de l'unité centrale. N’oubliez pas de connecter tous les ventilateurs.
Certains ventilateurs de systéme se connectent directement a I'alimentation au lieu
de se connecter a la carte mere. Un ventilateur de systéme peut étre relié a n’'importe
quel connecteur de ventilateur systéme.

CPUFAN1/
CPUFAN2

SYSFAN1/
SYSFAN2/
SYSFAN3

A

» Veuillez vous référer au site officiel de votre processeur ou consulter votre vendeur
pour trouver ventilateurs de refroidissement CPU recommandés.

» Ces connecteurs supportent le contréle Smart fan avec le mode liner. VVous pouvez
installer I'utilitaire Command Center qui contrélera automatiquement la vitesse du
ventilateur en fonction de la température actuelle.

» S'iln’y pas assez de ports sur la carte mere pour connecter tous les ventilateurs
du systeme, des adaptateurs sont disponibles pour connecter directement un
ventilateur a I'alimentation du boitier.

» Avant le premier démarrage, assurez-vous qu’aucun cable n'endommage les lames
de ventilateurs.

Fr-23
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JFP1, JFP2: Connecteurs de panneau systéme

Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le JFP1
est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau
avant Intel®. Lors de I'installation des connecteurs du panneau avant, veuillez utiliser
le M-Connector en option afin de vous simplifier I'installation. Connectez tous les fils
du boitier a M-Connector et puis connectez le M-Connector a la carte mére.

C

des connecteurs de panneau avant.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

A

» Sur les branchements du boitiers, les broches marquées par de petits triangles sont
des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et I'explication relative
au M-Connector en option pour déterminer la bonne orientation et la position des
connecteurs.

» La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boitier d’ordinateur sont
connectés au JFP1 a l'origine.
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JUSB3~4: Connecteurs d'extension USB 3.1 Gen1

Le port USB 3.1 Gen1 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il
supporte un taux de transfert jusqu’a 5 Go/s (Super-Vitesse).

=

~7

o]
o 1

Le connecteur JUSB3 (marqué rouge) supporte la nouvelle technologie MSI
Super-Charger permettant de recharger plus rapidement votre téléphone portable
ou d’autres périphériques se rechargeant via USB. Pour activer cette fonction, il est
nécessaire d’installer I'application MSI SuperCharger sur votre ordinateur. Lorsque
I'application Super-Charger est activée, le connecteur JUSB3 convertira les canaux de
données en canaux d’alimentation supplémentaires pour permettre la charge rapide.
Veuillez remarquer qu'a ce moment, la transmission et synchronisation des données
du connecteur JUSB3 seront désactivées. Pour activer a nouveau JUSB3 comme
un connecteur USB 3.1 Gen1 ordinaire, veuillez éteindre I'application SuperCharger.
Lorsque l'ordinateur est en mode veille ou hibernation (S3/ S4/ S5), le mode
SuperCharger peut étre activé automatiquement.

A Impertant

* Notez que les pins VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter
tout dommage possible.

» Veuillez ne connecter qu’'un seul périphérique par port USB pour assurer une
charge stable.

» La technologie Super-Charger n’est pas disponible sur tous les modéles de carte
mere. Veuillez vous référer au site MSI pour vérifier si votre carte mere est équipé
de la technologie Super-Charger.

» Pour lPad, JUSB3 (marqué rouge) peut aussi charger I'iPad en état S3, S4, S5.

» Sivous voulez utiliser un périphérique USB 3.1 Gen1, il faut utiliser un cable
compatible avec USB 3.1 Gen1 en option.

Fr-25
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JUSB1~2: Connecteurs d’extension USB 2.0

Ce connecteur est destiné a connecter les périphériques USB de haute vitesse tels
que les disques durs USB, les appareils photo numériques, les lecteurs MP3, les
imprimantes, les modems et les appareils similaires.

A Important;

Notez que les pins VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter tout
dommage possible.

JCI1: Connecteur Intrusion chassis

Ce connecteur est relié a un cable d’interrupteur intrusion chassis. Si le chassis est
ouvert, I'interrupteur en informera le systéme, qui enregistera ce statut et affichera un
écran d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS et
désactiver l'alerte.

0\
9
N

¢
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JAUD1: Connecteur audio avant

Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant.ll est
conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant
Intel®.

JTPM1: Connecteur de Module TPM

Ce connecteur est relié a un module TPM (Trusted Platform Module) en option.
Veuillez vous référer au manuel du module TPM pour plus d’information détaillée.

Fr-27
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Point de vérification tension

Ces points de vérification de tension servent a mesurer les tensions actuelles du
systeme. Un multimétre est nécessaire (non fourni) pour vérifier les tensions.

FV1: Connecteurs V-Check

Pour vérifier la tension, utilisez les cables en option de vérification tension compris
dans I'emballage de la carte mere. Il faut attacher le fil positif du multimétre a ces
points et attacher le fil négatif sur le point de masse.

9|[c]| onD
[c]| enD
[]| onD
[e]| core
[c]| riNG
[o]| sa
[c]| opr23
[]| porot

1[e]| vcemn

Connecteur Description

GND (pin 7~9) Masse

CORE (pin 6) Alimentation du cceur CPU.

RING (pin 5) CPU Ring est une interface pour les contréleurs intégrés
dans le processeur. La tension de CPU Ring peut influer la
performance d'overclocking du processeur.

SA (pin 4) La tension SA (CPU System Agent) est la tension fournie au

contréleur de mémoire intégré dans le processeur.

DDR23 (pin 3)

Tension de mémoire pour canal C/ D. La tension de mémoire
DDR est fournie aux modules de mémoire DDR sur la carte
mere. Le timing de mémoire plus bas exige une tension plus
élevée pour maintenir la stabilité du systéeme.

DDRO1 (pin 2)

Tension de mémoire pour canal A/ B. La tension de mémoire
DDR est fournie aux modules de mémoire DDR sur la carte
meére. Le timing de mémoire plus bas exige un tension plus
élevée pour maintenir la stabilité du systeme.

VCCIN (pin1)

La tension CPU VCCIN est la source d'alimentation du CPU,
partagée avec les composants du CPU.
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Boutons

Cette carte mére posséde de nombreux boutons intégrés pour contréler des fonctions
variées. Cette section vous explique comment changer les fonctions de votre carte
meére avec ces boutons intégrés.

OC1: Bouton OC Genie

Ce bouton sert a auto-overclocker le systéme. Appuyez sur ce bouton une fois lorsque
le systéme est éteint pour activer OC Genie. Le bouton reste enfonceé jusqu’a ce

qu’il soit appuyé de nouveau pour désactiver la fonction OC Genie. Lors du prochain
démarrage, I'utilitaire OC Genie overclocke automatiquement les réglages CPU aux
valeurs de performance optimale. Pour désactiver OC Genie, éteignez le systéme

et appuyez encore sur le bouton OC Genie. Les réglages de configuration CPU
retournent aux valeurs normales lorsque le bouton n'est plus enfoncé.

C

Référez-vous au site ci-dessous pour la vidéo sur I'utilisation
du bouton OC Genie.

http.//youtu.be/nlpRvWkUazg

Désactivé

/\ tmpast

Cette carte mére permet d'activer OC Genie de deux facons différentes : appuyez
le bouton OC Genie physique sur la carte mére, ou cliquez sur le bouton virtuel
OC Genie dans le BIOS. Vous pouvez spécifier comment activer votre OC Genie
depuis le menu "OC Genie Function Control" dans le BIOS.

» Veuillez installer une mémoire de DDR4 2133 ou supérieure et un dispositif de
dissipation de la chaleur de qualité lorsque vous utilisez la fonction OC Genie.

3D
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* Nous ne garantissons pas le cadre d’overclocking ni les dommages/ risques
pouvant étre causés par I'overclocking.

» Vous pouvez désactiver la fonction OC Genie dans les réglages du BIOS. Veuillez
vous référer a la section BIOS de ce manuel pour les instructions comment
désactiver OC Genie dans le BIOS.

» L'utilisation d’OC Genie est a la risque de I'utilisateur. Overclocking n’est jamais
garanti par MSI.

» Pour assurer un usage réussi d’'OC Genie, les composants MSI sont recommandés.
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POWER1: Bouton d’alimentation

Ce bouton sert a allumer ou éteindre le systéeme. Appuyez sur ce bouton pour allumer
ou éteindre le systeme.

RESET1: Bouton de réinitialisation

Ce bouton sert a réinitialiser le systéme. Appuyez sur ce bouton pour le réinitialiser.
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Cavalier
JBAT1: Cavalier Clear CMOS

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui est alimenté par une batterie externe située sur
la carte mére, destiné a conserver les données de configuration du systéeme. Avec
le CMOS RAM, le systéme peut lancer automatiquement le systéeme d’exploitation
chaque fois qu'’il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme,
réglez le cavalier pour effacer CMOS RAM.

= stz e}
3
|
0 JEIE] 1
% Conserver les données  Effacer les données
O
s o A [memes [

A Impoertant

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en connectant ce cavalier quand le systeme est
éteint. Ensuite, ouvrez le cavalier. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le systéeme
est allumé; cela endommagerait la carte mére.
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Interrupteur
BIOS1: Interrupteur Multi-BIOS

Cette carte mére est équipée de deux BIOS ROMs indépendents (étiquetés A et B,
celui par défaut est A). Si un des deux est endommagé, vous pouvez passer a l'autre
pour le démarrage par glissement de l'interrupteur.

BIOS A ¢ummmd B|OS B

LED bleu [] []LED vert

Récupération de BIOS avec le service M-Flash
Lors de I'échec de la mise a jour du BIOS et que le systéme ne peut plus démarrer,
vous pouvez récupérer le BIOS avec les étapes suivantes.

Préparation :
1. Préparez un disque flash USB.

2. Téeléchargez le fichier BIOS a jour sur le site officiel MSI (www.msi.com), et puis
décompressez le fichier.

3. Copiez le dossier de BIOS sur le disque flash USB.

Etapes de récupération BIOS :

1. Assurez-vous que le systeme est éteint.

2. Réglez linterrupteur multi-BIOS sur la ROM BIOS fonctionnelle.

3. Insérez le lecteur USB que vous avez préparé dans le port USB sur la carte mére.
4

Démarrez le systeme et entrez dans Reéglages BIOS— M-Flash —» Choisir un
dossier pour mettre a jour BIOS et ME et puis appuyez sur la touche “Enter”.

5. Choisissez le dossier BIOS que vous voulez utiliser et le systéme est redémarré
automatiquement.
6. Réglez l'interrupteur Multi-BIOS en BIOS ROM échoué et appuyez sur une touche

pour redémarrer la mise a jour du BIOS lorsqu’il apparait le message “Please set
the multi BIOS switch to the target BIOS ROM then press any key to continue”.

-
il
Q
S

Q
QL
7

7. Le systéme est redémarré apres la mise a jour du BIOS terminée.
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OC_SW1: Interrupteur de mode OC Genie

Cet interrupteur fournit deux modes d’overclocking (Gear 1 et Gear 2) pour le
fonctionnement d’OC Genie. Lorsque vous appuyez sur le bouton OC Genie, la
procédure d’overclocking s’engage selon le paramétrage de cet interrupteur. Le
mode Gear 1 est le mode par défaut. Le mode Gear 2 permet a la fonction OC Genie
d’overclocker la fréquence du CPU/ fréquence du systeme plus élevée que Gear 1.

LED bleu 31 =3 LED rouge

Gear 1 4 Gear 2

(Défaut)

A Important

* Mode Gear 1 : ventilateur original pour l'utilisation normale.

* Mode Gear 2 : ventilateur pour l'utilisation OC avec une meilleure dissipation de
chaleur en refroidissement liquid ou personnalisé.

AUDIO_SWH1: Interrupteur de sélection audio

Cet interrupteur spécifie le mode d’alimentation soit sur le panneau avant, soit sur la
prise de casque 6.3mm pour sortir 'audio.

Sortie audio () 6.3mm

avant Casque-sortie
(Défaut)

A Important;

Le port audio sur le panneau avant et le casque 6.3mm ne peuvent pas étre utilisés
en méme temps. Donc vous devez activer un d'entre les deux selon vous besoin.
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SLOW_1: Interrupteur de démarrage du mode ralenti

Cet interrupteur est la solution de refroidissement LN2, fournissant les conditions
extrémes d'overclocking, a se démarrer a la fréquence stable du processeur et ainsi
prévenir le crash du systeme.

a
o)
o
|
a
u Normal () Activé
(Défaut) (Activez ce cavalier
H pendant POST du
S BIOS.)

A Important;

 Les utilisateurs peuvent essayer I'overclocking a la température extrémement peu
élevée a leurs propres risques. Les résultats d’overclocking peuvent varier selon la
version du CPU.

* Ne mettez pas ce cavalier en “Activé” quand vous ['éteignez ou le systéme ne peut
se démarrer.
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Indicateurs d’état LED

LED d'interrupteur OC

Gear 1 LED d'interrupteur OC
Glear 2
— XMP LED
(
(
Debug code LED
BIOS B LED
LED de mode ralenti BIOS A LED 1)
)
'z O
Tableau d'état LED %
Le tableau suivant décrit I'état d'indicateurs LED. Lt
LED Etat LED Description
Interrupteur OC Gear 1 | Bleu Mode OC Genie Gear 1
Interrupteur OC Gear 2 | Rouge Mode OC Genie Gear 2
XMP Activé XMP est activé
Mode ralenti Rouge Le mode ralenti est active.
BIOS B Vert BIOS B en opération
BIOS A Bleu BIOS A en opération
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Tableau LED Debug Code

Veuillez vous référer au tableau suivant pour plus d'information sur le message LED

du code Debug.

Poste Etat

02,07 Allumage initialisation CPU

03,08 Allumage initialisation North Bridge
04,09 Allumage initialisation South Bridge
0B Allumage initialisation Cache

11~14,32~36,56~5A

Antérieur initialisation CPU

15~18,37~3A

Antérieur initialisation North Bridge

19~1C,3B~3E

Antérieur initialisation South Bridge

1D~2F,31,3F~4E,50~55

Antérieur initialisation mémoire

63~67,D0 Postérieur initialisation CPU
69~6F,D1 Postérieur initialisation North Bridge
70~77,D2 Postérieur initialisation South Bridge
92~96,B5,D4 Initialisation bus PCI

97,98,99,B2,D5~D7

Console périphériques Sortie/Entrée /initialisation
consoler et chargement Option ROM (VGA, RAID, ports
paralléles, ports séries...... )

Initialiser et détecter les périphériques intégrés (USB/

9A~AT B4 SATA/SCSI.....)

A8.A9 AB Demarr.ag’e de Ia‘ conﬁg.ur'atlon BIOS. Configuration
BIOS si nécessaire/ exigé.

AD/AE Evénement Prét a Démarrer/ Evénement démarrage

Legacy

Température du CPU

Démarrage complet
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Pilotes et Utilitaires

Aprés l'installation du systéeme d’exploitation, il faut installer des pilotes pour
maximiser les performances de 'ordinateur. La carte mére MS| est dotée d’un
disque de pilotes. Ces pilotes permettent a I'ordinateur d’employer la carte mére plus
efficacement et de bien développer les fonctions fournies.

Vous pouvez protéger votre ordinateur des virus par l'installaton des programmes de
sécurité empaquetés. Le paquet comprend aussi une variété d'utilitaires puissants et
créatifs.

Installation de pilotes/ utilitaires

Veuillez suivre les étapes suivantes pour installer les pilotes et les utilitaires pour votre

ordinateur neuf.

1. Insérez le disque de pilote MSI dans le lecteur optique. L'écran de réglages
apparait automatiquement si I'autorun est activé dans le systéme d'exploitation.

2. Cliquez sur Total Installer. Une boite de dialogue surgit et affiche tous les pilotes
necessaires.

3. Cliquez sur le bouton Install.

I72S7 DRIVER & SOFTWARE SETUP

Drivers Utilities Security System information
v/| Drivers

v'| & Chipset Driver v

Intel Chipset Drivers Version: 10.0.27 Size :5MB Status : Mot installed

v @ LAN Driver A4

Killer Network Drivers Version: 1.1.52.1085 Size : 122 MB. Status : Mot installed

[ Killer Network Drivers (without utity)  Version : 1.1.62.1085 Size: 4B Status : Notinstalled
v/| @) Audio Driver ¥

Realtek HD Audio Drivers Version - 6.0.17503 Size 1580 MB Status : Notinstalled

Nahimic Version - 1.0.0 Size 115 MB Status : Notinstalled

v/| &= Other Driver

Cliquez ici

4. Linstallation des logiciels sera en cours. Une fois terminé, il vous rappellera de
redémarrer.

5. Cliquez sur le bouton OK pour terminer.
6. Redémarrez votre ordinateur.

Vous pouvez aussi utiliser la méme méthode pour installer les services.
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Configuration du BIOS

CLICK BIOS est développé par MSI qui fournit une interface graphique utilisateur pour
régler les parametres du BIOS a l'aide de la souris et du clavier.

Avec CLICK BIOS, vous pouvez modifier les réglages BIOS, surveiller la température
du CPU, choisir la priorité de périphérique de démarrage et voir les informations

du systeme tel que le nom du CPU, la capacité DRAM, la version du systéme
d’exploitation et du BIOS. Vous pouvez importer et exporter les données de
paramétrages pour les sauvegarder et les partager avec vos amis.

Entrer dans l'interface Setup du BIOS

Allumez I'ordinateur et le systéme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la touche
<DEL> pour entrer dans l'interface Setup:

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu
(Appuyez sur la touche DEL pour entrer dans le Setup du BIOS, ou appuyez sur la
touche F11 pour entrer dans le menu du démarrage)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans le BIOS, redémarrez le systéme en éteignant puis en rallumant en
appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le
systéme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

MSI fournit deux fagons supplémentaires pour entrer dans la configuration du BIOS.
Vous pouvez cliquez sur I'onglet “GO2BIOS” a I'écran d'utilitaire “MSI Fast Boot”

ou appuyez sur le bouton “GO2BIOS” physique (en option) sur la carte mere pour
permettre au systeme d’aller dans la configuration du BIOS directement au prochain
démarrage.

IS FAST BOOT

FAST BOOT @ orr
Cliquez sur I'onglet

G0-BI6S y "GO2BIOS" depuis
I'écran d'utilitaire "MSI
Fast Boot.

A Important

» Veuillez vous assurer d’avoir installé I'utilitaire “MSI Fast Boot” avant d'utiliser le
service pour accéder a la configuration du BIOS.

» Les menus du BIOS décrits ici sont mis a jour régulierement. La description ci-
dessous peut donc étre légérement différente et ne doit étre considérée que comme
une référence.
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Vue d'ensemble
Entrer dans le BIOS, I'écran suivant apparait.

Indicateur température

Favori Langue

GODLIKE GAMING ; . v
ON g Information

Temperature || |k y du systeme
(=) Uy Y
e o b e et s )

Barre priorité
Bouton virtuel de périphérique

OC Genie = démarrage
SETTINGS :

Sélection du sscroma =3 'k\}l/é)R’\%NO/ERE Sélection du
menu BIOS menu BIOS

Usese s BOARD
M-FLASH EXPLORER

Ecran de menu

» Sélection du menu BIOS
Les options suivantes sont disponibles :

m SETTINGS (Réglages) - Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages du chip-
set et des périphériques de démarrage.

m  OC - Ce menu permet I'ajustement des fréquences et des tensions. L’augmen-
tation de la fréquence permettra de meilleures performances, néanmoins une
haute fréquence produit plus de chaleur et pourrait entrainer une instabilite,
nous déconseillons aux utilisateurs non initiés d’overclocker.

®  M-FLASH - Ce menu fournit la méthode pour mettre a jour le BIOS avec un
disque flash USB.

OC PROFILE - Ce menu sert a régler divers profils d'overclocking.

HARDWARE MONITOR - Ce menu permet de régler la vitesse des ventilateurs
et de surveiller les tensions du systeme.

®  BOARD EXPLORER - Il fournit les information relatives aux périphériques in-
stallés sur la carte mére.
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»Bouton virtuel OC Genie

Activer ou désactiver la fonction OC Genie en cliquant sur ce bouton. Lorsqu'’il est
activé, le bouton s’allume. Activer la fonction OC Genie peut automatiquement
overclocker avec le profil d’overclocking optimisé MSI.

Il est conseillé de ne faire aucune modification au menu OC ni de charger les valeurs
par défaut apres I'activation de la fonction OC Genie.

»Ecran de menu

Cette zbne fournit les réglages du BIOS et les informations qui permettent de changer
les parameétrages.

»Barre priorité de périphérique démarrage

Bougez les icones des périphériques pour changer la priorité au démarrage.

Boot device priority

Haute priorité » Basse priorité

» Information du systéme
Cette partie affiche I'heure, la date, le nom du CPU, la fréquence CPU, la fréquence
DRAM, la capacité DRAM et la version BIOS.

»Langue
Ce menu vous permet de choisir la langue des réglages du BIOS.

» Indicateur température
Cette partie affiche la température du processeur et de la carte meére.

»Favori
Ceci vous permet de créer un menu BIOS personnalisé ou vous pouvez sauvegarder
et accéder dans les menus favoris et fréequemment utilisés.

m  Default HomePage (page d’accueil par défaut) - Ceci vous permet de
sélectionner un menu BIOS (e.g. Réglages, OC..., etc) et le configurer comme
la page principale du BIOS.

m  Favorite 1~5 (favoris 1~5) - Ceci vous permet d’ajouter les menus favoris et
fréquemment utilisés sur une page unique.
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Opération

Vous pouvez contrdler les réglages du BIOS avec la souris et le clavier. La liste ci-
dessous décrit les opérations des touches raccourcis et de la souris.

Touches | Souris Description

<t oe > 2 Choisir un article

Déplacer le curseur

<Enter> Choisir une icéne/ un domaine

\1/

Cliquer/ Double-
cliquer le bouton
gauche

<Esc> NV Retourner au menu Exit ou revenir a la page
&) précédente d’'un sous-menu

Cliquer le bouton

droite
<+> Augmenter la valeur numérique ou faire un
changement
<-> Diminuer la valeur numérique ou faire un
changement
<F1> Aide générale
<F2> Assistant de favoris
<F3> Saisir vos menus favoris
<F4> CPU Spécifications
<F5> Entrer dans Memory-Z -
<F6> Charger les réglages optimaux par défaut ]
<F8> Charger les profils OC de USB %
<F9> Conserver les profils OC a USB Lt
<F10> Conserver les changement et réinitialiser
<F12> Conserver une capture d'écran sur un lecteur

USB FAT/FAT32
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OC Menu (menu overclocking)
Ce menu est destiné aux utilisateur avancés souhaitant overclocker la carte mére.

[simple]

A

* L’Overclocking manuel du PC n’est recommandé que pour les utilisateurs avanceés.

» L’Overclocking n’est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider votre
garantie et endommager sévérement votre matériel.

» Si vous n’étes pas familier avec I'overclocking, nous recommandons d'utiliser OC
Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.

» Simple/Advanced Mode [Simple]
Active ou désactive les réglages OC avancés dans le BIOS.

[Simple] Fournit les réglages OC réguliers dans le BIOS.
[Advanced] Fournit les réglages OC avanceés pour expert de configurer dans le
BIOS.

Remarque : Le symbole * signifie le mode avancé des réglages OC.

< Réglages CPU >

»CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

Régle le mode d’application pour le ratio CPU ajusté. Ce menu n’apparait qu’avec un

CPU prenant en charge “Turbo Boost” installé.

[All Core] Active le "CPU Ratio". Tous les coeurs CPU fonctionnent au méme ratio
CPU réglé dans "CPU Ratio".

[Per Core] Active le "X-Core Ratio Limit". Régle le ratio de chaque coeur CPU
séparément dans "X-Core Ratio Limit".

»CPU Ratio [Auto]

Définit le ratio CPU qui sert a déterminer la vitesse d'horloge CPU. Ce menu peut étre

modifié uniquement si le CPU prend cette fonction en charge.

»X-Core Ratio Limit [Auto]*

Ces menus apparaissent seulement quand le CPU installé prend cette fonction en

charge. Ces menus vous permettent de régler le ratio CPU pour différents nombres de
coeurs actifs.

Fr-42



» Adjusted CPU Frequency
Montre la fréquence ajustée du CPU. En lecture seule.

» CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

Choisi le mode d'opération du CPU Ratio. Ce menu apparait lorsque vous réglez le
ratio CPU manuellement.

[Fixed Mode] Fixe le ratio CPU.

[Dynamic Mode]  Le ratio CPU sera modifié dynamiquement selon le chargement
du CPU.

»EIST [Enabled]*

Active ou désactive Enhanced Intel® SpeedStep Technology.

[Enabled] Active le EIST d’ajuster dynamiquement la tension du CPU et la
fréquence du coeur. Cela diminue la consommation d’énergie et la
production de chaleur en moyenne.

[Disabled] Désactive EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*

Active ou désactive Intel® Turbo Boost. Ce menu, pour le mode Simple, apparait

lorsque le CPU installé prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active la fonction d'augmenter automatiquement les performances du
CPU, supérieures a la spécification nominale lorsque le systéme exige
un état de performance de plus élevée.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»Enhanced Turbo

Active ou désactive la fonction Enhanced Turbo pour tous les coeurs de CPU a
accélérer la performance CPU.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.
[Enabled] Tous les coeurs de CPU sont augmentés au ratio turbo maximum.
[Disabled] Désactive cette fonction.

»OC Genie Function Control [By Onboard Button]

Active la fonction OC Genie via le bouton virtuel dans le BIOS ou le bouton
physique sur la carte mére. L’activation de la fonction OC Genie peut overclocker
automatiquement le systéme avec le profil d’overclocking MSI optimisé.

[By BIOS Options] La fonction OC Genie est activée en cliquant le bouton virtuel OC
Genie en haut a gauche de I'écran de configuration du BIOS.

[By Onboard Button]La fonction OC Genie est activée en appuyant sur le bouton
physique OC Genie sur la carte mére.

»Ring Ratio [Auto]

Définit le ratio ring. La gamme de valeurs validée dépend du CPU installé.

» Adjusted Ring Frequency

Montre la fréquence ajustée Ring. En lecture seule.

< Réglages CPU BCLK >

» CPU Base Clock (MHz) [Default]

Définit le base clock CPU. Vous pouvez overclocker le CPU en ajustant sa valeur.
Veuillez noter que le comportement d’overclocking n’est pas garanti. Ce menu
apparait quand le processeur installé prend cette fonction en charge.
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»CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

Définit le mode d’application pour le CPU base clock ajusté.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Next Boot] Le CPU fonctionne avec base clock ajusté pour le prochain démarrage.
[Immediate] Le CPU fonctionne avec base clock ajusté immédiatement.

[During Boot] Le CPU fonctionne avec base clock ajusté pendant le démarrage.

< Réglages DRAM >

» DRAM Reference Clock [Auto]*

Définit I'horloge de référence DRAM. La gamme de valeur validée dépend du CPU
installé. Ce menu n’apparait qu’avec un CPU prenant en charge cet ajustement.

» DRAM Frequency [Auto]

Définit la fréequence DRAM. Veuillez noter que le comportement d'overclocking n'est
pas garanti.

» Adjusted DRAM Frequency

Montre la fréquence ajustée DRAM. En lecture seule.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) est la technologie d’overclocking par le module

de mémoire. Ce menu est disponible quand vous installez les modules de mémoire
prenant la technologie X.M.P. en charge.

[Disabled] Désactive cette fonction.

[Profile 1] Réglage de profil1 over-clocking du modéle de mémoire XMP installé.
[Profile 2] Réglage de profil2 over-clocking du modéle de mémoire XMP installé.

»Memory Try It | [Disabled]

Memory Try It! fonctionne pour améliorer la compatibilité ou performance de mémoire
en choisissant les préréglages de mémoire optimisés.

» DRAM Timing Mode [Auto]

Choisit le mode de latences mémoire.

[Auto] DRAM timings sera déterminé selon le SPD (Serial Presence Detect)
des modules de mémoire installés.

[Link] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement pour
tous les canaux de mémoire.

[UnLink] Ceci vous permet de configurer les latences DRAM manuellement pour

chaque canal de mémoire.

» Advanced DRAM Configuration

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu est activé par

le réglage en [Link] ou [Unlink] dans “DRAM Timing Mode”. L'utilisateur peut régler

la synchronisation de mémoire pour chaque canal de mémoire. Le systéme peut

étre instable ou ne peut plus redémarrer apres le changement de la synchronisation
de la mémoire. Dans ce cas-la, veuillez effacer les données CMOS et remettre le
réglage par défaut. (Se référer a l'interrupteur/ au bouton Clear CMOS pour effacer les
données CMOS, et entrer dans le BIOS pour charger les réglages par défaut.)
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» Memory Fast Boot [Auto]

Active ou désactive l'initialisation et le test de la mémoire a chaque démarrage.

[Auto] Ce réglage est automatiquement configuré par le BIOS.

[Enabled] La mémoire imitera complétement I'archive de la premiére initiation
et la premiére formation. La mémoire n'est ensuite plus initialisée ni
testée au moment du démarrage, de fagon a accélérer le démarrage du
systeme.

[Disabled] La mémoire est initialisée et testée a chaque démarrage.

< Réglages de tensions >
> DigitALL Power

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Contréle I'alimentation
numeérique pour CPU PWM.

»VR 12VIN OCP Expander [Auto]

Etendre la limitation de VR Over Current Protection avec la tension d'entrée

de 12V. La valeur d'extension plus haute signifie moins de protection. Par
conséquent, veuillez ajuster le courant soigneusement en cas nécessaire, ou ceci
endommagerait le CPU/ VR MOS. Mis en "Auto", le BIOS configure ce réglages
automatiquement.

»CPU Phase Control [Auto]
Contréle la phase PWM proportionnement a la charge du CPU. En "Auto", optimise
automatiquement la phase CPU PWM.
[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.
[Normal] Définit le profil de phase d’alimentation normal pour le CPU. I
peut fournir une performance stable de systéme et la capacité
d’économie d’énergie efficace.
[Optimized]  Définit le profil de phase d’alimentation optimum pour le CPU. Il peut
fournir au systéme une capacité d’économie d’énergie optimum.
[Disabled] Désactive la fonction de changement de phase d’alimentation
PWM.

»CPU Vdroop Offset Control [Auto]
Définit un pourcentage de la tension de décalage pour CPU vdroop. En “Auto”, le
BIOS configure automatiquement ce réglage.

»CPU Over Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la surtension du CPU. En
"Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus éleve
protége moins et peut endommager le systeme.

»CPU Under Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la sous-tension du CPU. En
"Auto"”, le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevée
protege moins et peut endommager le systéme.

»CPU Over Current Protection [Auto]
Définit une limite actuelle pour la protection contre la surtension du CPU. En

"Auto”, le BIOS configure automatiquement ce réglage. Un pourcentage éleve
protére moins et peut endommager le systeme.
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»CPU Switching Frequency [Auto]

Définit la vitesse de fonction du PWM pour stabiliser la tension du coeur CPU

et minimiser minimize la gamme d'ondulation. L'augmentation de la vitesse de
fonction PWM éleve la température MOSFET. Il est nécessaire alors de disposer
d'une solution de refroidissement adéquate pour MOSFET avant d'augmenter cette
valeur. En "Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage.

»CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]
Active ou désactive le CPU VRM pour la protection sur-température.

[Enabled] Régle la limite de température du CPU VRM pour la protection
sur-température. La fréquence CPU peut étre restreint lorsque la
température CPU dépasse celle spécifiée.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Phase Control [Auto]
Contréle la phase PWM proportionnement a la charge de DRAM. En "Auto", le
BIOS optimise automatiquement la phase PWM de DRAM.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Optimized]  Définit le profil de phase d’alimentation optimum.

[Disabled] Désactive la fonction d’interrupteur de phase d’alimentation
PWM.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Over Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la surtension DRAM. En
"Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevé
protége moins et peut endommager le systeme.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Under Voltage Protection [Auto]

Définit une limite de tension pour la protection contre la sous-tension de DRAM. En
"Auto", le BIOS configure automatiquement ce réglage. Une tension plus élevée
proteége moins et peut endommager le systéme.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Over Current Protection [Auto]

Définit une limite actuelle pour la protection contre la sur-courant de DRAM.
[Auto] Ce réglage sera configuré automatiquement par le BIOS.
[Enhanced] Etend la limitation de la protection sur-courant du CPU.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Switching Frequency [Auto]

Définit la vitesse de fonction du PWM pour stabiliser la tension de DRAM et
minimiser minimize la gamme d'ondulation. En "Auto", le BIOS configure
automatiquement ce réglage.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D VRM Over Temperature Protection [Auto]

Définit la limite de température sur la protection surchauffe de DRAM VRM. La
fréquence DRAM peut étre restreint lorsque DRAM VRM dépasse la température
spécifiée. En "Auto”, le BIOS configure automatiquement ce réglage.

»SVID Communication [Auto]*

Active ou désactive le support SVID (Serial Voltage Identification).

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] La phase PWM est modifie dynamiquement selon le CPU SVID (Serial
Voltage Identification).

[Disabled] Désactive le support SVID (Serial Voltage Identification).
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»VCCIN Voltage [Auto]
Définit la tension d’entrée du CPU. La tension d’entrée du CPU est la source
d’alimentation du CPU partagée avec ses composants.

» CPU Core/Ring Voltage Mode [Auto]*

Choisit le mode de contrdle pour les tensions du cceur CPU/ Ring.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Adaptive Mode] Définit la tension adaptative automatiquement pour I'optimisation
de la performance du systéme.

[Override Mode] Vous permet de régler la tension manuellement.

[Offset Mode] Vous permet de régler la tension de compensation et choisir le
mode de compensation pour la tension.

[Adaptive + Offset ] Définit la tension adaptative automatiquement et ceci vous permet
de régler la tension de compensation.

[Override + Offset ] Vous permet de definer la tension et celle de compensation
manuellement.

»CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage [Auto]

Définit les tensions de CPU Core/ Ring. En “Auto”, le BIOS configure ces tension
automatiquement. Vous pouvez également les régler manuellement. Ce menu
apparait lorsque “CPU Core/Ring Voltage Mode” est mis en [Auto]/ [Adaptive Mode]/
[Override Mode].

»CPU Core/ Ring Voltage Offset Mode [Auto]*
Choisit le mode de compensation pour la tension du coeur CPU/ Ring. Ce menu

apparait lorsque “CPU Core/Ring/GT Voltage Mode” est mis en [Offset Mode]/
[Adaptive + Offset]/ [Override + Offset].

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.
[+] Vous permet de compenser la tension par le mode de valeur positive.
[-] Vous permet de compenser la tension par le mode de valeur négative.

»CPU Core/ Ring Voltage Offset [Auto]

Définit la valeur de compensation pour la tension du coeur CPU/ Ring. En “Auto”, le
BIOS définit automatiquement ces tensions ou vous pouvez les régler manuellement.
Ce menu apparait lorsque “CPU Core/Ring Voltage Mode” est mis en [Offset Mode]/
[Adaptive + Offset]/ [Override + Offset].

»CPU SA Voltage Mode [Manual Mode]*

Choisit le mode de contrdle pour la tension de CPU SA.

[Manual] Vous permet de régler la tension manuellement.

[Offset] Vous permet de définir la tension compensation et d'en choisir le mode.

»CPU SA Offset Mode [Auto]*
Choisit le mode de compensation pour la tension CPU SA. Ce menu apparait lorsque
“CPU SA Voltage Mode” est mis en [Offset Mode].

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.
[+] Vous permet de compenser la tension par le mode de valeur positive.
[-] Vous permet de compenser la tension par le mode de valeur négative.

»CPU SA Voltage Offset [Auto]*

Définit la valeur de compensation pour la tension CPU SA. En “Auto”, le BIOS définit
ces tensions automatiquement ou vous pouvez les régler manuellement. Ce menu
apparait lorsque “CPU SA Voltage Mode” est mis en [Offset Mode].
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»CPU SA Voltage [Auto]

Définit les tensions CPU SA. En “Auto”, le BIOS définit ces tensions automatiquement
ou vous pouvez les régler manuellement. Ce menu apparait lorsque “CPU SA Voltage
Mode” est mis en [Manual Mode].

» XXX Voltage [Auto]* (en option)
Définit les tensions relatives a la mémoire/ PCH. En "Auto", le BIOS configure ces
tension automatiquement. Vous pouvez également les régler manuellement.

< Autres réglages >

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

Active ou désactive le systéme de sortir un message d’alerte pendans le démarrage

lorsque le CPU ou la mémoire a été remplacé.

[Enabled] Le systéme sort un message d’alerte pendant le démarrage et
demande le chargement des réglages par défaut pour les nouveaux

périphériques.
[Disabled] Désactive cette function et garde les réglages BIOS actuels.
» CPU Specifications

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche
'information du CPU installé. Vous pouvez également accéder au menu d’information
a tout temps en appuyant sur [F4]. En lecture seule.

»CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche les
principales fonctions prises en charge par le CPU installé. En lecture seule.

» MEMORY-Z

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche tous les
réglages et délai de la mémoire installée. Vous pouvez également accéder au menu
d’information a tout temps en appuyant sur [F5].

»DIMMx Memory SPD
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu affiche
l'information de la mémoire installée. En lecture seule.

»CPU Features
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

»Hyper-Threading [Enabled]

Le processeur utilise la technologie Hyper-Threading pour augmenter le taux de
transaction et réduire le temps de réponse utilisateur. La technologie traite les multi
coeurs dans le processeur comme des multi processeurs logiques qui exécutent
les instructions simultanément. Dans ce cas-1a, la performance du systéme est
considérablement augmentée.

[Enable] Active la technologie Intel Hyper-Threading.
[Disabled] Désactive ce menu si le systéme ne prend pas la fontion HT en
charge.

»Active Processor Cores Control [Disabled]
Active ou désactive les menus suivants (Core0~X).
»Core0~X [Enabled]

Active ou désactive le coeur CPU. Ces menus n'apparaissent qu'avec “Active
Processor Cores Control” activé.
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»Limit CPUID Maximum [Disabled]
Active ou désactive la valeur étendue CPUID.

[Enabled] Le BIOS limite la valeur d'entrée maximum CPUID pour contourner
le probléme démarrage de I'ancien systéme d'exploitation ne

prenant pas en charge le processeur avec la valeur étendue CPUID.

[Disabled] Utilise la valeur d'entrée maximum actuelle CPUID.

» Execute Disable Bit [Enabled]

La fonctionnalité Intel’s Execute Disable Bit prévient certains niveaux d'attaques

malveillantes de “buffer overflow” dans lesquelles les vers essaient d'exécuter

un code pour endommager le systeme. Il est recommandé de toujours garder ce

élément activé.

[Enabled] Active la protection NO-Execution pour prévenir les attaques
malveillantes et les vers.

[Disabled] Désactive cette fonction.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]
Active ou désactive la technologie Intel Virtualization.

[Enabled] Active la technologie Intel Virtualization et autoriser une plate-forme
visant a faire fonctionner plusieurs systemes d'exploitation dans des
partitions indépendentes. Le systeme peut fonctionner virtuellement
comme des systemes multiples.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»Intel VT-D Tech [Enabled]
Active ou désactive la technologie Intel VT-D (Intel Virtualization for Direct 1/0).

[Enabled] Active la technologie Intel VT-D et permet a une plate-forme
de fonctionner multiple systémes d’opération en partitions
indépendantes. Le systéme fonctionne comme multi systémes
virtuellement.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»Hardware Prefetcher [Enabled]

Active ou désactive le prefetcher matériel (MLC Streamer prefetcher).

[Enabled] Permet au prefetcher matériel d'acquérir automatiquement les
données et les instructions dans le cache L2 de la mémoire pour
ajuster les performances du CPU.

[Disabled] Désactive le prefetcher matériel.

»Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]

Active ou désactive le prefetcher matériel CPU (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] Active le prefetcher de la ligne de cache adjacente pour réduire
le temps de latence et ajuster les performances dans I'application
spécifique.

[Disabled] Active seulement la ligne de cache exigée.

»CPU AES Instructions [Enabled]

Active ou désactive le support CPU AES (Advanced Encryption Standard-New

Instructions). Ce menu apparait si le CPU prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active le support Intel AES.

[Disabled] Désactive le support Intel AES.

Fr-49

3D
]
O
c
©
—
L




-
il
Q
S

Q
QL
7

» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

Active ou désactive la fonction de régulation adaptative de la température du

moniteur Intel pour protéger le CPU contre la surchauffe.

[Enabled] Ralentit I'horloge du coeur CPU lorsque sa température dépasse la
température du régulateur adaptatif.

[Disabled] Désactive cette fonction.

> Intel C-State [Enabled]

C-state est une technologie de gestion d'alimentation processeur, définie par ACPI.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Détecte I'état de repos du systéeme et réduit en conséquence la
consommation d’énergie du CPU.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»C1E Support [Disabled]

Active ou désactive la fonction C1E pour I'économie d’énergie en état d’arrét. Ce

menu apparait lorsque “Intel C-State” est activé.

[Enabled] Active la fonction C1E pour réduire la fréquence et la tension CPU
visant a économiser I'énergie en état d’arrét.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»Package C-State limit [Auto]

Ce menu permet de choisir un mode C-state de CPU pour économiser I'énergie
lorsque le systéme est au repos. Ce menu apparait lorsque "Intel C-State" est
activé.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[CO~C6] Le niveau d'économie d'énergie du plus élevé au plus bas est C6,
C2, puis CO.

»CFG Lock [Enabled]

Verrouillez ou déverrouillez le MSR 0xE2[15], CFG lock bit.
[Enabled] Verrouillez le CFG lock bit.
[Disabled] Déverrouillez le CFG lock bit.

»EIST [Enabled]

Active ou désactive Enhanced Intel® SpeedStep Technology. Ce menu apparait
lorsque “Simple/ Advanced Mode” est mis en [Simple].

[Enabled] Active le EIST d’ajuster dynamiquement la tension du CPU et la
fréquence du coeur. Cela diminue la consommation d’énergie et la
production de chaleur en moyenne.

[Disabled] Désactive EIST.

> Intel Turbo Boost [Enabled]

Active ou désactive Intel® Turbo Boost. Ce menu, pour le mode Simple, apparait

lorsque le CPU installé prend cette fonction en charge.

[Enabled] Active la fonction d'augmenter automatiquement les performances
du CPU, supérieures a la spécification nominale lorsque le systéme
exige un état de performance de plus élevée.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»Long Duration Power Limit (W) [Auto]

Définit la limite d'alimentation de longue durée TDP pour le CPU en mode Turbo
Boost.
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»Long Duration Maintained (s) [Default]
Définit le temps de maintien pour "Long duration power Limit(W)".

»Short Duration Power Limit (W) [Auto]
Définit la limite d'alimentation de courte durée TDP pour le CPU en mode Turbo
Boost.

»CPU Current Limit (A) [Auto]

Définit la limite actuelle maximum du paquet CPU en mode Turbo Boost.
Lorsque la valeur actuelle est supérieure a la valeur spécifiée, le CPU réduit
automatiquement la fréquence du cceur pour réduire la limite actuelle.

» Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

Active ou désactive la protection sur tension et la protection sur-courant pour VR
(Voltage Regulator) du CPU.

[Auto] Ce réglage est configuré automatiquement par le BIOS.
[Enabled] Définit la limite de tension sur le VR interne du CPU pour la

protection sur-tension et la protection sur-courant.
[Disabled] Désactive cette fonction pour I'overclocking.

»Internal VR Efficiency Management [Auto]
Active ou désactive la gestion d’efficacité de VR interne du CPU.

[Auto] Le réglage est configuré automatiquement par le BIOS.

[Enabled] Active la gestion d'efficacité VR pour le contréle d'économie
d'éngergie.

[Disabled] Désactive cette fonction.

»DMI Gen 2 [Enabled]
Active ou désactive DMI (Direct Media Interface) génération 2.

» DMI De-emphasis Control [-6dB]

Réglez la valeur essentielle pour améliorer les marges DMI. Cependant, la valeur
par défaut fonctionne souvent le mieux.

»3DMark2001 XP Turbo [Disabled]

Active ou désactive 3DMark2001. L’activation peut améliorer la performance pour
3DMark2001 sous XP.
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Pycckun

Bnarogapvm Bac 3a Bbi6op MaTepuHckon nnatbl cepum X99A GODLIKE
GAMING CARBON (MS-7883 v1.X) EATX. Bnarogaps coBmectumocTu ¢
yCOBEpLUEHCTBOBaHHbIMM npoLeccopamu Intel® LGA2011-3, matepuHckme
nnatbl cepum X99A GODLIKE GAMING CARBON, Ha 6a3e uninceTa
Intel® X99, o6ecneynBatoT BbICOKYO NPOM3BOAUTENBHOCTE U SBASIOTCS
npodeccnoHanbHbIMU NRNaTopmammn ana HactonbHbIX K.




XapakTepucTukM MaTEPUHCKOM nnaTbl

Moppepxka
npoLieccopoB

® Moppepxka npoueccopoB Extreme Edition New Intel® Core™ i7
ans coketa LGA2011-3*
* UHcbopmauusi o noaaepmeBaembix npoLieccopax http://www.msi.com

Yuncer

m |ntel®X99 Express

MamsaTb

= 8x DDR4 cnoToB namsATu ¢ nogaepxkon go 128 '

® MNoapepxka DDR4-2133/ 2200(0C)/ 2400(0OC)/ 2600(0C)/
2666(0C)/ 2750(0C) / 2800(0OC)/ 3000(0OC)/ 3110(0C)/
3333(0C)/ 3400 (OC)*

B YeTblepxkaHanbHasi apxMTekTypa namaTu

® Moppepxka non-ECC, Hebydepr3oBaHHOM NamMsATu

m MNogpepxka moayns namsatn RDIMM 1Rx8 (Pabotaet B
pexume non-ECC)

* UHdopmaLmst 0 COBMECTUMbIX KOMMoHeHTax http://www.msi.com

Cnortsl
pacLuMpeHus

m 5x cnotoB PCle 3.0 x16, nogaepxka pexuma 4-way
- pexum 1-way: x16/ x0/ x0/ x0/ xO
- pexum 2-way: x16/ x0/ x0/ x16/ x0*, 16/ x0/ x0/ x8/ x0**
- pexum 3-way: x16/ x0/ x0/ x16/ x8*, x8/ x8/ x0/ x8/ x0**
- pexum 4-way: x8/ x8/ x0/ x16/ x8*, x8/ x8/ x0/ x8/ x4**
® 1x cnot BT-Module***
- Moppepxka dyHkyum MYSTIC LIGHT
* ins npoLjeccopoB noaaepxvisatomx 40 nuHuii PCle
** [ins npoLieccopoB noaaepxvsatomx 28 nuuuii PCle
*** B cnote BT-Module yxe npeasaputensHo ycTaHoBneH moaynk Bluetooth. 3ot crot
He COBMeCTUM C Aipyrumu moaynsimm mini-PCle.

BcTpoeHHas
rpadmka

m [opaepxka TexHonorum 4-Way AMD® CrossFire™*
® [Nopaepxka TexHonorun 4-Way NVIDIA® SLI™ (Ons
npoteccopoB nogaepxuaatoLimx 40 nuHun PCle)

m [opaepxka TexHonorun 3-Way NVIDIA® SLI™ (Ons
npoLieccopoB noaaepxusatoLmx 28 nuHuin PCle)

* Mopnepxka Windows 7 n Windows 8/ 8.1

MoakntoyeHue
HakonuTenen

= Yyncet Intel® X99 Express
m 10x noptoB SATA 6 '6/c (2 nopTa 06paTHO COBMECTUMbI C
noptom SATA Express)*
- SATA1~6 nogaepxusaet RAID 0, RAID 1, RAID 5 n RAID
10
- MNopTbl SATA7~10 nogaepxmeatoT Tonbko pexum IDE n
pexum AHCI
- Mopnepxka TexHonoruu Intel® Smart Response (Windows
7/ 8/ 8.1)
m 1x nopt SATA Express*
m 1x pasbem M.2**
- Nopaepxka ctaHgapToB PCle 3.0 x4 n SATA 6 6/c, kapT
M.2 SSD, gnuHow 4.2/ 6/ 8 cm
- Nopaepxka PCle 3.0 x4 NVMe Mini-SAS SSD ¢ Turbo U.2
XOCT-KapTon
- Moagynb M.2 PCle He nogaepxuaeT RAID 0, RAID 1, RAID
5n RAID 10
* TMoptbl SATA Express u SATA5~6 GyayT HefjOCTYNHbI Mpu ycTaHoBke moayns M.2
SATA B pasbem M.2.
** Intel RST He nopnepxusaet M.2 PCle SSD.
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Turbo U.2
XOCT-kapTa

m IHTepdeincHas kapta M.2 2280
m [MopgnepxmeaeT MINI SAS SSD ¢ NVMe
m [MoppepxmBaeT ckopocTtb PCle 3.0 x4

USB

= Yyncet Intel® X99 Express
- 6x noptoB USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) (4 nopta Ha
3afHel naHenwu, 2 nopta AOCTYMHbI Yepe3 BHyTpeHHWe USB
3.1 Gen1 pasbemsbl (JUSB3)*)
- 6x nopTtoB USB 2.0 (2 nopTa Ha 3agHelt naHenu, 4 nopta
[OCTYMHbI Yepe3 BHYTpeHHNe USB 2.0 paszbembl)
m KoHTponnep ASMedia ASM1042AE
- 2x nopta USB 3.1 Gen1 (SuperSpeed USB) goctynHbi
Yyepe3s BHyTpeHHUe USB 3.1 Gen1 pasbembl (JUSB4)
= Yyncetr ASMedia ASM1142
- 1x nopTt USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10 6uT) Ha
3agHeln naHenu
- 1x nopTt USB 3.1 Gen2 (SuperSpeed USB 10 '6ut) Type-C
Ha 3agHel naHenu
* BHyTpeHHuii JUSB3 pasbem nopgepxwvsaet MSI Super Charger.

Ayavo

m Realtek® ALC1150 Codec
- 7.1-kananbHbin High Definition Audio
- Bbixog S/PDIF
m ESS® ES9018K2M Codec
- [Mo30n04eHHbIV CTEPEO BbIXOA 6.3 MM ANA NOAKNHYEHUA
HayLUHNKOB

LAN

m 2x ['MrabutHbix ceTeBblx koHTponnepa Killer E2400*

* Killer Network Manager cosmectum Tonsko ¢ OC Windows 7 u Windows 8/ 8.1.
[paiiBepbl Arisi APYrvX OMepaLyMoHHbIX cucTeM GyayT AOCTYNHbI Ha BeG-caiite, npu
YCIIOBIAV NOAJEPXKKMA CO CTOPOHBI NpoussoauTenst OC.

BecnpoBogHas
ceTb

® Mogynb Killer Wireless 1535
- NoppepxuBaeT cTaHOapTbl OECNPOBOAHOrO COEANHEHMUS 2X2
802.11a/b/g/n/ac ¢ pacLuMpeHHbIMU BO3MOXHOCTSIMU
- MNMoppepxusaeT wWupuHy kaHana 20/ 40 MMy Ha yactoTte 2.4
[Ty n 20/ 40/ 80 My Ha vactoTe 5 Ty
- MNMoppepxmsaeT Miracast

Bluetooth

® Mogaynb Killer Wireless 1535
- NoppepxwusaeT Bluetooth v4.1

Pa3beMbl
3agHei naHenu

m 1x nopt PS/2

m 2x nopta USB 2.0

B 1X KHOMKa OYMCTKM AaHHbIx CMOS

® 1x nopt USB 3.1 Gen2

m 1x nopt USB 3.1 Gen2 Type-C

m 4x nopta USB 3.1 Gen1

m 2x nopta LAN (RJ45)

m 2x Pasbembl aHTeHHbI Wi-Fi /Bluetooth
B 1x 6.3 MM NO30MOYEHHbBIN CTEPEO pa3beM A5 HayLIHNUKOB
® 1x onTnyeckuin pasvem S/PDIF BbIXO[
m 5x aygnopasbemos OFC
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Pasbembl Ha
nnare

B 1X 24-KOHTaKTHbIV pa3beM nutaHua ATX

B 1Xx 8-KOHTaKTHbI pa3beM nutaHua ATX 12B

B 1X 4-KOHTaKTHbI pa3beM nutaHua ATX 12B

m 10x pasbemoB SATA 6 '6/c

m 1x pa3bem M.2

m 1x pasbem SATA Express

m 2x pasbema USB 2.0 (Mopaepxkka 4-x 4ONONHUTENBbHBIX MOPTOB
USB 2.0)

m 2x pasbema USB 3.1 Gen1 (Nogaepkka 4-x AONOMHUTENBHbBIX
noptos USB 3.1 Gen1)

B 2x 4-KOHTaKTHbIX pasbema BEHTUNATOpa npoLeccopa

B 3x 4-KOHTaKTHbIX pasbema BEHTUNATOPA CUCTEMBI

® X aygunopasbeM nepegHen naHenm

B 2x pasbema nepegHei naHenu

m 1x pasbem mogyns TPM

® 1X pasbem gaTyvka OTKpbITUS Kopryca

m 9x pasbemoB V-Check

m X JKamnep ovmcTkn aaHHbix CMOS

B 1X KHOMKa NUTaHus

m 1x KkHOMKa cbpoca

m 1x kHornka OC Genie

m 1x nepekntovatens Multi-BIOS

® 1x nepekntoyartens pexuma OC Genie

m 1x nepekntovaTtesnb Beibopa ayano

B 1X nepeknovaTenb pexvma MeaneHHon 3arpy3ku

B X 2-3HayYHbIli UHAMKATOP OTNagKu

m 1x pasbem moayns Wi-Fi/Bluetooth

KoHTponnep
BBOAa-BblBOAA

= NUVOTON NCT6792

AnnapaTHbIf ® OnpepenexHne TemnepaTypbl NpoLeccopa/cucTemMsl

MOHUTOPUHF ® OnpefeneHne CKOPOCTN BEHTUIATOPOB NpoLieccopa/cucTembl
B YnpaBrieHne CKOpOCTbIO BEHTUMATOPOB MpoLeccopa/cncTembl

MapameTpbl m 2x 128 M6 cpnaw

BIOS = UEFI AMI BIOS

= ACPI 5.0, PnP 1.0a, SM BIOS 2.7, DMI 2.0
B MynbTuA3bIYHbIA UHTEPdEC
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CneyuarnbHbie
dyHKUMK

= AUDIO BOOST 3 PRO

m MILITARY CLASS Class 4

® OC GENIE 4

m CLICK BIOS 4

= NVIDIA SLI

® AMD CrossFire

m EASY BUTTON 3

B Pagbem ANs 3amepa HanpskeHun
® KHonka ounctkm CMOS

B /IHTennekTyanbHoe ynpaBneHue BEHTUNATOpamMu
u /IrpoBon nopT

m SUPER CHARGE

® SMART UTILITIES

u Killer DoubleShot-X3 PRO

u Wi-Fi

m Bluetooth

= COMMAND CENTER

m USB 3.1 Gen2

® MYSTIC LIGHT

MporpammHoe
obecneyeHne

m [1pariBepbl
= MS|
- COMMAND CENTER
- LIVE UPDATE 6
- SMART UTILITIES
- SUPER CHARGE
- FAST BOOT
- MSI GAMING APP
m XSplit Gamecaster
® Nahimic
® Norton Internet Security Solution
m |ntel Extreme Tuning Utility
m SteelSeries Engine

®dopm-akrop

m EATX ®opm-akTop
m 12 x 10.7 gronma (30.5 x 27.2 cm)
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Brnok-cxema

29
),
Vo /4
*,,,‘a

N
N
N N

. g ‘kg kg g 4 Channel DDR4 Memory

o & @ & o Haswell-E

s s s s e Processor

LGA2011-3 CPU
Switch
vV Vv o
Switch A
PCI Express Bus
Switch
x4 PCl Express Bus  x2 _ Killer E2400
" Gigabit LAN
x2 DMI 2.0
T 1
1 x SATA Express X Wi-Fi/

3 Bluetooth
m
>
2
(3
&
g L} ASMEDIA
- X99 PCH ASM10424E

10 X SATA 6Gh/S e

(2 ports reserved for SATA Express)

Gen1
@ [PU:TI D am——

PS/2 Mouse / Keyboard

3B =

2x USB 3.1 Gent
PCI Express Bus

X2
ey gl ASHEDIA
ASH1142
2x USB 3.1 Gen2

LPC Bus

NV6792 Realtek
Super 10

6.3 mm headphone out

® MNogpobHoe onvcaHne CM. B pasferne AoKyMeHTauun “XapakTrepuctuku
MaTepuHCKon nnatbl”.
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KpaTkoe PYKOBOACTBO MO pa3beMaM

KoHHekTop mozynei

paciumpenusi Wi-Fi/Bluetooth CPU  BIOS1
CPUFAN2 JPWRS 0C_SW1
DiMM1 PRz DIMMS CPUFAN{
DIMM2 DIMM7
DIMM3 DIMM6
DIMM4 DIMM5
Elj — 0C1
:I — FV1
BapHas__| — POWER1
naHens :I L RESET1
— JPWR1
e
L SYSFAN3
—JUSB3
PCI_E1
_ SATA1_2
PelE2 — SATA3_4
PCI_E3
PCI_E4 | SE1_65-SATA 87
M2_1
L SATA9_10
PCI_E5 K ; = :% < Jei
JBAT1 ‘ l,—ﬂ:lm i = om [ [Gp] Em mT @ R | JUSB4
SYSFAN2
JAUD1 | L
AUDIO_SW1 P
SYSFAN1 JUSE2
JTPM1 JUSBA




CnpaBoyHoe PYKOBOACTBO MO pa3bemMam

HaumeHoBaHue nopta Twn nopta Crpanuua
AUDIO_SW1 Mepekntoyatens Boibopa ayamo Ru-33
BIOS1 Mepekntoyatens Multi-BIOS Ru-32
CPUFAN1~2,SYSFAN1~3 PasbeMbl NUTaHNsi BEHTUNSTOPOB Ru-23
CPU Pasbem LGA2011-3 Ru-11
DIMM1~8 CnoTbl NS YCTaHOBKMN NaMATK Ru-15
FV1 Pasbembl V-Check Ru-28
JAUD1 Ayavopasbem nepegHer naHenm Ru-27
JBAT1 [xamnep ouncTkm gaHHbIx CMOS Ru-31
JCI1 Pasbem gaTymka oTkpbITUS KOpryca Ru-26
JFP1, JFP2 Pasbembl nepegHer naHenu Ru-24
JPWR1~3 Pasbembl nutanus ATX Ru-19
JTPM1 Pasbem mogyns TPM Ru-27
JUSB1~2 Pa3bembl pacmpermns USB 2.0 Ru-26
JUSB3~4 Pasbembl paclumperuns USB 3.1 Gen1 Ru-25
M2_1 Pasbtem M.2 Ru-22
0OC1 KHonka OC Genie Ru-29
OC_SW1 Mepekntovatens pexuma OC Genie Ru-33
PCI_E1~5 CnoTbl paclumpenus PCle Ru-20
POWER1 KHonka nutaHus Ru-30
RESET1 KHonka cb6poca Ru-30
SATA1~10 Pasbembl SATA Ru-21
SE1_65 Pasbem SATA Express Ru-22
SLOW_1 MepekntoyaTenb pexvva meaneHHon 3arpy3ku Ru-34
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KpaTkoe pykoBOACTBO no paboTe ¢ 3afHen naHesnbto

Pasbembl aHTeHHbI
Wi-Fi /Bluetooth

Mopt PS/2* Mopt LAN Mopt LAN

MopTUSB | ™= - L = O Q .
3.1 Gen2 [CS-Buixog | MHEHbI BXOD/
Konka O 6-BHXOA

%} OYNUCTKM [—] [—] [—] 6.3mm

CMOS HayWHUKN RS Byixopn JIMHNHbIA
aqn
ol = = @O

Mopt USB 2.0* Mopt USB 3.1 TMopt USB Mopt USB Ontuyeckuii  MukpodoH
Gen2 Type-C 3.1 Gen1 3.1 Gen1 Bbixop, S/PDIF

* [opT nrposoro ycTpomncrea

»opt PS/2
Kom6uHupoBaHHsIi pazbem DIN PS/2® ons nogknioyeHust MblLn/knaBuaTyphbl ¢
nHTepdeiicom PS/2°.

» KHonka o4ncTku aaHHbIX CMOS

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS-namsATb C NUTaHNeM OT BHeLLHeW 6aTapewn, XxpaHsLias
OaHHble 0 KoHdurypaumm cuctemsl. C nomoupto namsatn CMOS onepaunoHHas
cuctema (OC) aBTOMATMYECKU 3arpyaeTcs Kaxabivi pa3 npu BknoyveHun. Ecnu y Bac
BO3HMKAET HEOBXOANMOCTb COPOCUTL KOHUIypaLMIO CUCTEMbI (OYUCTUTD JAHHbIE
CMOS), BOCNOnb3yiTeCh 3TOWM KHOMKOWN.

»[lopt USB 2.0

MopT USB 2.0 npegHa3HaveH ans nogkntodeHns USB 2.0-ycTpoicTB, Takux kak
KnaBsuaTypa, Mbiwb 1 apyrne USB 2.0-coBMecTMMble yCTPOMCTBA.

»Mopt USB 3.1 Gen1

Mopt USB 3.1 Gen1 o6paTtHO coBmecTum ¢ yctponcteamm USB 2.0. Mopaepkka
nepegayn AaHHbIX CO CKOPOCTbIO 0 5 6ut/c (SuperSpeed).

»Mopt USB 3.1 Gen2/ MNopt USB 3.1 Gen2 Type-C

Mopt USB 3.1 Gen2 obpaTtHo coBmecTuMm ¢ ycTpoiictBammn USB 3.1 Gen1/ USB 2.0.

Mopaepxka nepegayn faHHbIx co ckopocTbio Ao 10 Méut/c (SuperSpeed USB 10
réwut/c).
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»opt LAN
CraHpapTHbI pazbem RJ-45 ans nogkntoyeHus k nokansHon cetu (LAN).

CocrtosiHne
Wnpvkatop HpMKaTOpPa OnucaHue
Link/ Activity LED Bbikn. He nopknioueH
LINK/ACT —f= ol_speep | (Tloawosenmel e i MoakniodeH
LED LED Pa6ota
nHAnKaTopa) Mwuraet Mepenaya aaHHbIX
Speed LED Bbikn. 10 M6uTt/c nogkntoyeHne
(Cropocts 3eneHblit 100 M6uT/Cc noakntoYeHve
nepegaun
AaHHbIX) OpaHxeBblil 1 F6uT/Cc NnoakntoyeHne

> PasbeM 6.3MM Ans NoAKMoYeHUs HayLLIHWUKOB
[aHHbIN NO30MOYEHHBIN CTepeo pasbeM 6.3 MM UCMONb3yeTcs AN NOAKIOYEHNS
HayLHNKOB.

» OnTuyeckuii Boixog S/PDIF
Pasbem S/PDIF (undppoBoi nHtepdeiic Sony/Philips) npegHasHaveH ans nepegayv
LndpOBOro ayano Ha BHELLHWE FPOMKOrOBOPUTENM Yepe3 ONTOBOMOKOHHBIA Kabernb.
> Ayamopasbembl
[laHHble pa3beMbl UCMONb3YHOTCS AN NOAKMIOYEHNS ayAN0OYCTPONCTB.
B JluHeliHbIn BxoAd/ SS-Bbixod: JIMHEMHbIA BXOA CRYXWUT ANS NOAKMYEHUsI
BHELLHUX UCTOYHMKOB 3BYKOBOro curHana. SS-Beixog — Bbixog Ha GokOBble
KOMOHKMN NMPOCTPaHCTBEHHOrO 3Byka B pexxume 7.1.

B JluHelHbIn Bbixo4: Pasbem Ans MNOAKMOYEHUS 3BYKOBbIX KOJIOHOK Wnv
HayLLHWKOB.

MukpodoH: Pasbem Ans nogknoyeHnss MMKpodoHa.

RS-BbixoA: Bbixod Ha ThINOBbIE KOMIOHKM MPOCTPAHCTBEHHOMO 3BYKa B pexuMe
4/51/7.1.

m  CS-BbIxoA: Bbixoa Ha LieHTpanbHyto KONMOHKY U cabBydep B pexume 5.1/ 7.1.
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LieHTpaneHbin npoueccop (CPU)

4 N
Mpoueccop LGA2011-3

Ha nosepxHocTu
npoueccopa LGA2011- l l

3 umetotcs YeTblpe

3Haka COBMeLLeHUs U

30510TOV TPEYronbHUK AN - -
NpaBUbHOM yCTaHOBKM

npoLeccopa OTHOCUTENbHO
MOLLeCCOpHOro cokeTa
MaTepUHCKOM Nnatbl.

30M0TON TPeyrofbHUK Bblemka
yKasbIBaeT Ha KOHTaKT 1.

30110TOi TPeyronbHUK
ykasblBaeT Ha KOHTaKT 1

\_ /

A BHumarmne!|

lNeperpeB

lNeperpes MOXeT MPUBECTU K CEPLE3HOMY MOBPEXAEHMIO MPOLeccopa N MaTepPUHCKOM
nnatbl. Becerga nposepsiwite paboTocnoco6HOCTL BEHTUNATOPA AMS 3aLymuThl
npovueccopa ot neperpesa. [py ycTaHOBKe Kyriepa HaHeCUTe POBHbIN CIIov
TepMonacTbl (U TEPMOSIEHTY) Ha KPbILLKY YCTaHOBIEHHOro npoyeccopa Ans
yrydLIeHs Tenonepesaqm.

3ameHa npoyeccopa
lpy 3ameHe npoleccopa Bcerga oTkrYaite 610K NUTaHUs CUCTEMbI U BbIHUMAaWTe
LUHYP MUTaHUs1 U3 PO3eTKN. OTO MO3BONUT n3bexarb NoBpexAeHNs npoleccopa.

PasroH

[aHHas cuctemHas nnata pa3paboTaHa c y4eTOM BO3MOXHOCTU €€ «pasroHax.
lNepen BbinonHeHWeM pasroHa cucTembl ybeamnTecb B TOM, YTO BCE KOMMOHEHTbI
cUCTEMbI CMOTYT ero BblaepxaTs. [lpon3BoanuTenbs He peKoMeHAyeT UCMoNb30BaTh
rnapameTpbl, BbIXOASLYME 38 NPEAEsIbl TEXHUHECKUX XapakTePUCTUK YCTPOVCTB.
lapaHTusi MSI He pacripocTpaHseTcsi Ha MOBPEXAEHNS U ApYrne BO3MOXHbIE
rocneacTBusl HeHaanexalyen aKcrnyaraymm obopya0BaHus.
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YcraHoBKa npoueccopa 1 Kynepa

Mpu ycTaHoBke npoLieccopa 06a3aTeNbHO YCTaHOBUTE NPOLECCOpHbIN kKynep. Kynep,
npeacTaBnsoLLmMiAi coboli cucTeMy oxnaxaeHus npoleccopa, npeaynpexaaet
neperpes 1 o6ecneynBaet cTaburnbHyo paboTy cuctembl. Hiske npeacrasnieHbl
yKasaHus o NpaBuUribHON YCTaHOBKe MpoLeccopa 1 ero Kynepa. HenpasunbHas
yCTaHOBKa npoLeccopa U Kynepa MOXeT NPUBECTYU K BbIXOAY U3 CTPOs npoLieccopa v
MaTepUHCKOM NnaTbl.

@ VIHCTYKINS

CmoTpuTe BUAeo, YTobbl y3HaTb KaK yCTaHOBUTb MPOLECccop 1
Kynep: https://www.youtube.com/watch?v=QnwHWBx3NnE

1. TNogHvMUTE NeTNNYHbBIN pblyar. Bbl MoXeTe naeHTMdunympoBaTtb NETANYHbIN
pblYar Kak noKkasaHo Ha PUCYHKe Huxe. Ha ogHOM 13 KOHL|OB pblyara nmeeTcst
cneuuanbHbIi 3auen.

2. TogHUMUTE NPWKUMHON pblyar.

MeTnnYHbIN pblyar

2 MpwxumHon
YpepxuBatowas pbidar
netns

3. OTKkponTe 3arpy304Hyto NNacTuHy, HagaBUB Ha NETMNYHbIN pblyar.

4. BosbmuTech 3a BbICTYMN, KaK TOJIbKO OH NMPUNOAHUMETCA Haa COKETOM U
NOMHOCTBLIO OTKPOWTE 3arpy3o4Hor NnacTuHy.
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5. BblpaBHsliTe npoLeccop 0THOCUTENBHO cokeTa. [poLieccop Heobxoaumo
Aepxatb 3a Kpasi KOHTakTaMu BHU3. [Ana npaBunbHON YCTAHOBKYM KIOYM HA
npoueccope A0MKHbI COBMafaTh C KMoYamu cokeTa.

6. 3akpoliTe 3arpy304HyI0 NNACTUHY ¥ yAANUTe 3aLUMTHYIO NNAaCTUKOBYHO KPbILLKY.

Kntoun coBmeleHns

7. AkKypaTHO 3aKpomnTe NPWXUMHON pblvar 1 3apuKCUpymnTe ero Ha cokeTe.
8. AKKypaTHO 3aKpomnTe NeTNUYHbIN pblvar 1 3auKCMpynTe ero Ha cokeTe.
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9. POBHO HaHecuTe TOHKMI CoW TepMONacTbl HA NOBEPXHOCTb NpoLeccopa. AT
NMOMOXeT yNyyLnTb TENMOOTBOA M NPefOTBPaTUT €ro neperpes.

10. Hangute Ha nnate KOHHEKTOP NPOLLECCOPHOro BEHTUNATOPA.
CPUFAN1

TepmonacTa

11. PacnonoxuTe paguaTop oxnaxneHusi Tak, YTobbl ero NnpoBoAa CMOTPENU Ha
KOHHEKTOP NWUTaHUsi BEHTUNATOPA, @ 3IeMeHTbl KpeneHust pacnonaranucs Hag
COOTBETCTBYHOLLIMMM OTBEPCTUAMM B Nnate.

12. VicnonbayiiTe 0TBEPTKY, YTOOLI 3aKPEnUTb YEThIPe HEBbINAZAaOWMX BUHTA.

13. W, HakoHel, nogknounte kabenb
BEHTUNATOPA npoLeccopa
K pasbemy BeHTUnsTopa Ha
CMCTEMHOI nnarTe.

.
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Mamsatb

Pasbembl DIMM npegHasHaveHbl 4N YCTaHOBKU MoAynein namsTi.

8

@

&

H

B
an
il
g

[

o

DIII

@ IHCTRYKINS,

CmoTpuTe Bugeo, 4Tobbl y3HaTb KaK yCTaHOBUTL NamsiThb. 1
http://youtu.be/T03aDrJPyQs [=]

Moppepkka YeTbipexkaHanbHOro pexmnma patoThbl

OTa nnata nogaepXuBaeT YeTbipexkaHanbHbI pexxum paboTel namaTu. sa DIMM
cnota obpasytoT oauH kaHan. Mogynu namsity MoryT nepefaBaTbh AaHHble MO
YyeTblpeM KaHanam ofHOBPEMEHHO, YBENNYMBAs TEM CaMblM NPON3BOANUTENBHOCTb
paboTbl cuctembl. [ina nony4vexHns 6onee nogpobHow nHdopmaumu cM. Tabnuuy
HUXE.

OnpepneneHve KaHanoB namsTu
Kanan Cnot DIMM
Kanan A DIMM1, DIMM2
Kanan B DIMM3, DIMM4
Kanan C DIMMS5, DIMM6
Kawan D DIMM?7, DIMM8

A BHumarmne!]

* Mogynu DDR4 He B3anmo3sameHsiembl ¢ mogynsmu DDR3. CtaHgapt DDR4
He noaaepxvBaeT obpaTHyto coBmecTumocTb. Moaynu namsitu DDR4 cnenyet
yctaHasnvatk B pasbembl DDR4 DIMM.

» Bcerpga yctaHaBnvBaiite MoAynb namsit cHadana B criot DIMM1.

* B cBs13u co crneynguKkor NCronb30BaHWUsi PECYPCOB YUINceTa, npy yCcTaHOBKe
mogynev namsaTy emkocTeto 16 I'b Bo Bce pasbembl DIMM cuctemHas namsaTts
onpepensetcs kak 127+ b (HenonHbie 128 ['B).
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YcraHoBKka Mogyner naMaTu ansi paboTbl B MHOrOKaHarbHOM
pexume

[ByxKaHanbHbIA peXxum

YcTaHoBMNEHbl Moaynu

DIMM (2 moayns namsaTtn) Cxewma ycTaHoBi

[ DIMMT
[ OMMZ__ |

DIMM

[ _DMM4 |
DIMM1, DIMM5

[_DIMM8__ |
[_DMME__|
. DIMM5

TpexkaHanbHbIA peXxnm

YcTaHoBMEHb! moaynu

DIMM (3 mopyns namstn) Cxema ycraroskn

[_DMM4__ |
DIMM1, DIMM3, DIMM5

DIMM?7
[_DMME_ ]
[ DIMM5 |

YeTbipexkaHasnbHbIA Pexum

YcTaHOBMNEHbI MOAYNN

DIMM (4 mopynsa namsaTtn) Cxema ycTaHoBIH

[ DMvg |
DIMM1, DIMM3,
DIMMS, DIMM? [ DuMs |
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YeTblpexkaHarnbHbIA pexuv

YcTaHoBREeHbI Mogdynu
DIMM (6 mogynei namsiti)

Cxema ycTaHOBKM

DIMM1, DIMM2, DIMMS3,
DIMMS5, DIMM6, DIMM7

i

YcTaHoBMNEeHbI moaynu

DIMM (8 moaynew namsTn) Cxewma ycTaHoBKA

DIMM1, DIMM2,
DIMM3, DIMM4,
DIMMS, DIMMS,
DIMM7, DIMM8

A

[ins 6onee ctabunbHou paboTsl cMCTEMBI B ABYXKaHarbHOM/ TpexKkaHansHOM/
YyeTblpexKkaHaibHOM PexXumax, MoAy M NnamsiTy AOMmKHb! ObiTb 0AUHaKOBOro
TVUna, KonmM4ecTsa u eMKoCTU. [Jnsi Kaxxgoro kaHarna, ycTaHoBka MoAYne 4oImKHa
HaunHaTtbcs ¢ HedeTHoro DIMM crota.
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OTBepCTI/ISI noA yCtaHOBOYHbIE BUHTbI

[Ina ycTaHOBKM MaTepUHCKOW NnaTbl B KOpPMyce cucTeMHoro 6roka cHavyana
yCTaHOBUTE HEOOXOAMMbIE CTOVKM KpenneHus. Ecnv B KOMMNeKT NocTaBku
cMcTeMHoOro 6noka BXxoauT 3aHsAs NaHesNb BBOAA-BbIBOAA, 3aMEHNTE ee 3afHeN
naHenblo BBOAA-BbIBOAA, KOTOpas NMOCTaBMNAETCS C MaTepPUHCKOWM nnaTton. 3agHsas
naHenb BBOAA-BbIBOAA 6€3 TpyAa ycTaHaBNMBaETCs B KOPMyCe CUCTEMHOTO
6noka KomnbloTepa 6e3 nprMeHeHns BUHTOB. COBMECTUTE YCTaHOBOYHbIE CTOVKM
MOHT&)XHOW NNacTViHbl C OTBEPCTUAMM MO YCTAHOBOYHbIE BUHTBI HA MaTEPUHCKOW
nnaTe n 3aKpenute MaTepPUHCKYIO NnaTy BUHTaMu, KOTOpble NOCTaBNSIOTCH B
KOMMMEKTE C CUCTEMHBIM Br1oKOM. Huke nokasaHo pacrnonoXeHne oTBepCTUi
NoA yCTaHOBOYHbIE BUHTbI. [JONONMHUTENBHYO MHpOPMALIMIO CM. B PYKOBOACTBE K
cucTeMHoMy Broky.

€
¢

"BIOLIQ OIOHWSLOUD UISHEeU VaHTee
9
d

BH MWBNLOJBg10 O X1 9LNLOSINEGO
AHodO10 8 I9HaLrgedueH 9119

I9HXUOT efogl9g-eryoaa 19nadee

‘efoqaiqg-etfoasa nusHeu naHoe

A BHyMarne!]

* [lonoxurte MaTepuHCKyr nnary Ha POBHYH 1 YACTYHO NMOBEPXHOCTb.

* Bo usbexaHue nospexgeHus MaTepVIHCKOﬁ rnarbl, 3aKp6FIfIFH/1VTe S/TIEKTPOHHbIE
KOMINOHEHTbI Ha yCTaHOBO4YHbIX cTovikax, nsberasi ux COlNPUKOCHOBEHUA C
CUCTEMHbIM GII0KOM.

* [lpoBepbTe HAAEXHOCTb KpenyeHUs Bcex MeTasiim4ecknx KOMIMOHEHTOB Ha
MaTepuHCKOU rnnaTe unm BHyTpu cuctemMHoro brioka. HesakpenneHHble getanm
MOryT NPUBECTU K KOPOTKOMY 3aMbIKaHUIO Ha MaTePUHCKOM nnare.
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AnekTponutaHue

(=T
CE (=] S lml

CMOTpuTE BUAEO, YTOBbI Y3HATb Kak MOAKIYNTE KOHHEKTOPbI
nutanus. http://youtu.be/gkDYyR_8314 E

JPWR1~3: Pasbembl nutanus ATX

[laHHble pa3bembl NpegHasHayYeHbl Ans NOAKMYEHNsT KOHHEKTOPOB NMUTaHUS
ATX. [Ana nogkntoveHnst KOHHEKTOPoB NuTaHus ATX coBmecTuTe kabenb nuTaHus
C pa3beMoM 1 BCTaBbTe kabenb B padbeM. [Mpu npaBuiibHOM BbINOMHEHUN
NOAKIOYEHMS 3aLLenka Ha kabene NUTaHns 3akpennsaeTcsl B CUITOBOM pa3beme
MaTEPUHCKOW nnatbl.

A BHyuMakrune!,

[ns obecneyerus ctabunbHOU paboTbl CUCTEMHOV NnaTkl NPOBepPbTE HAAEXHOCTb
rnoaknYeHus: Bcex kabenevi nutaHus kK 610Ky nutanns ATX.
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Cnortsl pacmpeHuns

,D,aHHaH MaTepuHCKasa nnata CoAep>XXUT MHOXXeCTBO pa3beMoB 114 YCTaHOBKU nnaTt
paclwmnpeHuna, HanpumMmep, AUCKPETHbIX BUOSOKaPT UMM 3BYKOBbLIX KapT.

PCI_E1~5: Cnotbl Pacwmpenus PCle

Cnot PCle noggepxwusaeT nnatbl pacwumpenus ¢ nHtepdericom PCle.

Tabnuua nponyckHol crnocobHocTn PCle
= 3.0 = PCle Gen 3.0, 2.0 = PCle Gen 2.0

PCle 3.0 x16 crnot

MponyckHas crnoco6HOCTL
1-Way 2-Way 3-Way 4-Way
Tun 40 28 40 28 40 28 40 28
npoueccopa | nuHUA | NMHUA | MHWIA | NIUHKWA TINHUIA TNNHUIA TMHWIA TNINHUIA
3.0 3.0 3.0 3.0
PCI_E1 16 16 16 16 3.0 x16 3.0x8 3.0x8 3.0x8
PCI_E2 —_— —_— —_— —_— —_— 3.0x8 3.0 x8 3.0x8
PCI_E3 — — — — — — — —
PCI_E4 —_— —_— ):(31% 3.0x8 3.0x16 3.0x8 3.0x16 3.0x8
PCI_E5 — — — — 3.0x8 — 3.0x8 3.0 x4
M.2 30x4 | 30x4 [ 3.0x4 | 3.0x4 | 20x2 | — | 3.0x4 | 20x2 | — ig —_—
SATA 20 20
Express 20x2 | 20x2 | 20x2 | 2.0x2 2 2.0x2 2.0x2 2

A

* [lpoyeccopebi ¢ 28 nuHusIMU He noaaepxusaroT TexHonoruwo 4-Way NVIDIA® SLI™.

» [ins yctaHoBKu ogHov KapTbl pacumperus PCle x16 ¢ onTumarnbHovi
pon3BOANTENBbHOCTBIO PEKOMEHAYeTCs ucnosnb3osBatk criot PCI_E1.

* [epen yCTaHOBKOﬁ Wnuv n3BrievYeHnem rnnart pacLunpeHus y6e,qt4Ter, 410 Kabesnb
UTaHUsi OTKITIOYEH OT 3reKTpu4deckon cetu. lNpodtute HAOKYMeHTayuro Ha KapTty
pacLumpeHuns n BblIrnoJsiHUTe HeobxoanMble [OMOTHUTENbHbIE arnaparHble nimn
rporpamMmmHble N3MEHeHWs A5 AaHHOW KapThbl.
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BHyTpeHHUe pasbembl
SATA1~10: Pazbembl SATA

[aHHbIN pa3bem SBNsieTCsl BbICOKOCKOPOCTHbIM MHTepdencom SATA. K no6omy
pasbemy SATA MoxHO nogknounTb ofgHo yctpoicteo SATA. K yctporicteam SATA
OTHOCATCS XXECTKUe ANCKW, TBEPAOTENbHbIE HAKOMUTENW U HAKOMUTENN Ha ONTUYECKUX
anckax (komnakT-gucku/ DVD-guckn/ Blu-Ray-guckn).

(») g0 Hizorppragsn _Elﬂglil

CmoTpute Buaeo, 4Tobbl y3HaTh Kak yCTaHOBUTb
xecTkuii anck SATA. E

http://youtu.be/RZsMpqxythc

SATA10
SATA9

m SATA1~6 nogaoepxmeaeT RAID 0, RAID 1, RAID 5 n RAID 10
® [MopTbl SATA7~10 nopaepxusatoT Tonbko pexxumel IDE n AHCI.

A BHyuMarune!,

» [loptel SATA 5 n SATAG b6yayT HeaocTynHbl Npyu ycTaHoBke moaynsa M.2 SATA B
pasbem M.2.

* MmHorue yctpovictea SATA TpebyroT NoAKMHOYEHNUST K UCTOYHUKY NUTaHWS C
MOMOLLbIO COOTBETCTBYIOLero kabess. K Takum ycTporicTBam OTHOCSITCS KeCTKMe
ANCKN, TBEPAOTENbHbIE HAKOMUTEN 1 HAKOMUTENN Ha ONTUYECKUX ANCKaX
(komnakT-guckn/ DVD-guckw/ Blu-Ray-avickn). JononHuTenbHyo nHgopmMaymo
MOXHO MOJTyYNTb B PYKOBOACTBAaX K COOTBETCTBYIOLUM yCTPOMCTBaM.

* Bo MHorux cucteMHbix briokax yctpovictBa SATA bornbLuoro pasmepa (B ToM yucre,
JKEeCTKne ANCKU, TBEPAOTESIbHbIE HaKOMUTENN U HaKoMUTEN Ha ONTUYECKUX ANCKaXx)
MPUKPENIISIOTCS C MOMOLLbIO BUHTOB. [JONONHUTENbHbLIE UHCTPYKLMM M0 YCTaHOBKE
CM. B pPyKOBOZCTBax K cucTeMHoMY 610Ky nnm yctponictBy SATA.

* U3beravite nepernbos kabensi SATA noa npsiMbiM yriioMm. B npoTuBHOM criyvae,
BO3MOXHa 0Tepsi AaHHbIX Npy rnepegaqe.

* Kabenu SATA ocHalyeHbl 0AMHaKOBbIMY KOHHEKTOpamu ¢ obeunx cTtopoH. OaHako,
151 SKOHOMUM 3aHUMAEMOro MPOCTPAaHCTBA K MaTEPUHCKOM nnaTte pekoMeHayeTcsl
MoAKIoYaTh MI0CKUNA pasbem.
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SE1_65: Pasbem SATA Express

SATA Express- HOBbIIl UHTEPENC AN NOAKMHYEHUST YCTPOUCTB XpPaHEHWs! AaHHbIX C
BbICOKOW NPOU3BOAUTENBHOCTLIO. [loaaepKnBaeT NoAKNOYEHNE OAHOro YCTPOMCTBA
SATA Express co CKOpPOCTbto nepedayn aaHHbix Ao 10 Féut/c. MNoakntoyeHne
yctpoiictBa SATA Express k cOOTBETCTBYIOLLEMY pa3beMy 3-B-1, OCyLLeCcTBNsETCS C
nomoLubio kabenst SATA Express.

SATA Express

M2_1: Pasbem M.2
Pasbem M.2 nogaepxuBaeTt kak mogynu M.2 SATA 6 '6/c, Tak n moaynu M.2 PCle.

@ (=] ]

CmoTpuTe BUAEO, YTOBbI y3HaTh Kak ycTaHOBUTL Moayiv M.2. :
http://youtu.be/JCTFABytrYA [=]
Briyivative!]

* [MopTtbl SATA Express/ SATA5~6 6yayT HeQOCTynHbI Npu ycTaHoBKe moaynst M.2
SATA B pazvem M.2.

* Intel RST He nogaepxwBaeT moayns nHTepgerica M.2 PCle.
* Wntepperic M.2 PCle He nogaepxwusaeT RAID 0, RAID 1, RAID 5 n RAID 10.

* BHUMAHUE! Nepen yctaHoBKow munm 3ameHori M.2 ycTporicTs, HeobxoamMmo
MOSTHOCTbI0 0BECTOYNTL CUCTEMY M OTKIIHOYNTL Kaberlb MUTaHusl.

* [Mogpepxwusaet Turbo U.2 xocT-kapTsl ¢ pyHKumeri Intel NVMe.
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CPUFAN1~2,SYSFAN1~3: PasbeMbl NUTaHWSA BEHTUNATOPOB

PasbemMbl TMTaHUs BEHTUNATOPOB NOAAEPXKMBAIOT BEHTUNATOPLI C NUTaHnem +12 B.
Ecnu Ha cuctemHon nnate yCTaHOBJ1€Ha MUKpOCXeMa annapaTtHoro MOHUTOPUHra,
HeobxoAuMO 1cnonb3oBaTh cneunarnbHble BEHTUNATOPbI C AaTYMKaMKN CKOPOCTU AnA
NCnosib30BaHUA (byHKLWIVI ynpasneHnsa BEHTUNATopamMmun. O6s3aTenbHO Noakno4nTe
BCE CUCTEMHbIE BEHTUNATOPLI. HEKOTOPbIE CUCTEMHbIE BEHTUNSATOPbLI HEBO3MOXHO
NOAKIIOUYNTL K MaTEPUHCKON nnaTte. BMecTo 3Toro OHW NoAKNioYaTes K NCTOYHUKY
NUTaHUA HaNpAMYyto. CucTeMHble BEHTUNATOPbI NOAKIMHYAaKTCA K CcBOOOAHBIM
pasdbemMmam O5A BEHTUNATOPOB.

CPUFAN1/
CPUFAN2

SYSFAN1/
SYSFAN2/
SYSFAN3

A BHuvarine!|

 [lna nony4eHunsi nHgpopmaLmm no peKkoMeHAoBaHHbIM Kynepam A5l OXNaxaeHus
npoueccopa, obpatuTecb Ha ouLmanbHbIi Be6-caiT Npon3BoanTENs npoLeccopa
WM K MECTHOMY NOCTaBLUUKY.

* [laHHble pa3beMbl MOAAEPKNBAIOT (OYHKLMIO YNIPAaBIIeHUs] CKOPOCTbIO BPaLYEeHUs]
BEHTUIISITOPOB B NIMHENHOM pexume. YctaHosute ytunuty Command Center
/151 aBTOMaTNYECKOro yrpaBrieHNsi CKOPOCTbIO BPaLLEeHNs! BEHTUISITOPOB B
3aBUCUMOCTH OT TeMnepaTypbl NPoLyeccopa.

* Brtom criyyae, ecnv Ha MaTepuHCKOM rnnate He 4OCTaToO4YHO pa3beMoB A1
NOAKIMIOYEeHNA BCeX CUCTEeMHbIX BEHTUIIATOPOB, BEHTUIIATOPbI MNOAKMYarT
HarnpAaMyr K UCTOYHUKY NMUTaHWA C MNOMOLYbHO NnepexogHuka.

i I'Iepe,q rnepBbIM BKITlOYeHWeM rpoBepbTe, 4TO06bLI Kabenu He meLuanun BpatlyeHuo
BEeHTUJIATOPOB.
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JFP1, JFP2: Pazbembl nepegHeli naHenu

OTu pazbeMmbl cryaT Anst NOAKMI0YEHNS KHOMOK U CBETOAMOAHbBIX MHAUKATOPOB,
pacnonoXeHHbIX Ha nepegHen naHenu. Pasvem JFP1 cooTBeTCcTBYET cTaHAapTam
Intel® Front Panel /0O Connectivity Design. MNpu noakntoyeHnn pasbeMoB nepegHen
naHenu ans ygo6cTBa UCNonb3yTcst NEPEXOAHNKN U kabenu, BXOAALWME B KOMMNEKT
nocrtasku. MNoakntounte Bce NpoBoAa cUCTEMHOro 611oka k pasbemam, a 3aTem
NOAKIOYNTE pasbeMbl K MaTEPUHCKON nnaTe.

@ BuaeolIHeTpyKInS|
CmoTpuTe BuAeo, 4Tobbl y3HaTb KaK MOAKYNTL PasbeMbl

nepegHev naHenu.
http://youtu.be/DPELIdVNZUI

JFP2

A BHyuMakrune!,

* Ha KkoHHeKkTopax kabenewi cucteMHoro brioka, NiaoCcoBbIM MPOBOAaM COOTBETCTBYIOT
KOHTaKTbl, 0603Ha4YeHHbIe HEBObLLUNMU TPEYronbHUKamu. [ns onpegeneHus
npaBUIIbHOV OPUEHTAaLMN KOHHEKTOpa OTHOCUTESTbHO pa3bema criyxat
BblLLIEYKa3aHHbIE CXeMbl U HaAnmucy Ha JOMOTHUTESbHbIX pa3bemMax.

* bonbLMHCTBO KOHHEKTOPOB NepeAHel naHesm cucTeMHoro brioka, NoAKNYeHb! K
pasbvemy JFP1.
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JUSB3~4: Pazbemsbl paclumperust USB 3.1 Gen1

MopT USB 3.1 Gen1 obpaTtHo coBmecTuM ¢ ycTporcTBamu USB 2.0. OH
noaaepXKMBaeT CKOPOCTb NepeAayn AaHHbIX Ao 5 Mout/c (SuperSpeed).

Pa3sbem JUSB3 (kpacHblii 3Ha40OK) noaaepxuBaeT HoBYHO TexHonoruto SuperCharger
oT komnaHun MSI, koTopas obecneunBaeT yCKOPEHHYIO 3apsiAKy COTOBOro TenedoHa
VNN Apyroro yCTpowucTBa, NoAKNoYaeMoro k pasbemy USB. [Ins aktnBauumm aTomn
dyHKUUM yctaHoBuTe npunoxenve MSI SuperCharger Ha cBow komnbtoTep. [Npu
BKItOYeHMM npunoxenns SuperCharger pasbem JUSB3 npeobpasyeT kaHanbl AaHHbIX
B KaHarnbl 4OMNONHUTENbHOM MOLLHOCTU ANt ObICTPOV 3apsaKkv NOAKIOYEHHOTo
ycTpoincTa. ObpatuTte BHMMaHME Ha TO, YTO MPU BKIOYEHUN NPUNOXKEHUS
SuperCharger nepegaya 1 cMHxpoH13auus gaHHbIX Yepe3 pas3bem JUSB3 He
BblnonHsaeTcd. [ns nepekntodeHnsi pasbema JUSB3 B pexxum 06bI4HOro pasbema
USB 3.1 Gen1 otkntounte npunoxenvne SuperCharger. Npu nepexoae komnbtotTepa
B pPeXum oxvaanus unm “cHa” (S3/ S4/ S5) pexum SuperCharger BkntovaeTcs
aBTOMaTU4ECKN.

A BHuMarune!,

* [lomHuTE, 4TO BO U3bexaHne noBpexaeHni HeobxoanMo NpaBuibHO NOAKIYaTh
koHTakTel VCC n Ground.

» Urobbl obecrieunts cTabunbHOCTb 3apsiaku, K Kaxgomy pazwsemy USB
rnogkntoyarte He boree o4HOro ycTpoucTBa.

» TexHonorusi Super-Charger 4OCTyrHa TOMbKO B HECKOITbKUX MOAESISIX MaTepPUHCKNX
nnat MSI. Ha Beb-cavite MSI npegctaBrieH nepevyeHb MaTepuHCKUX nnar,
noaaepxuBaroLymx TexHonoruto Super-Charger.

» [ns yctpovicts iPad, yepe3 pazbem JUSB3 (KpacHbI 3Ha4OK) Takke BO3MOXHA
3apsigka B pexxumax S3, S4, S5.

» [ns ucnonssoBanus yctpovictea USB 3.1 Gen1 nogkntounteck k pasbemy USB 3.1
Gen1 c nomouybto kabenss USB 3.1 Gen1 (npuobpetaetcsi 4ONONHNTENBHO).
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JUSB1~2: Pazbemsl paclumpenus USB 2.0

3T pazbembl cnyxaT Anst NOAKMI0YEHNS TaKUX BbICOKOCKOPOCTHBIX NepudyepuiiHbix
YCTPOICTB, KakK XXecTkue Anckn ¢ uHTepdencom USB, umdposbie kamepbl, MP3
nneepbl, NPUHTEPbI, MOAEMbI U T. A.

A BHuMaHne!]

lMomHMTE, 4TO BO M3bexxaHne NoBpexaeHUi HeobxoanMo NMpaBuIbHO MOAKIYATb
koHTakTbl VCC n Ground.

JCI1: Pasbem gatumka OoTKpbITUSI Kopryca

K aTomy pasbemy nopakntovaeTcs kabenb gatyunka, yCTaHOBMNEHHOrO B Kopnyce.
[aTtumk cpabaTtbiBaeT Npu OTKPbLITUMK KOpryca cucteMHoro bnoka. Cuctema
3anomuHaeT 3To cobbITVE U BbiAaeT NpeaynpexaeHne Ha akpaH. Ansa oTknioyeHus
npeaynpexaeHns HeobXoAMMO yaanuTb 3annucaHHoe cobbiTue B HacTpoiikax BIOS.

RS
£
%N
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JAUD1: Ayanopasbem nepegHer naHenm

OTOT pasbem CryXuT AN NOAKIMIYEHNA ayanmo KOHHEKTOpa Ha nepeaHen naHenm
cucteMHoro 6noka. Pasbem cootBeTcTBYeT cTaHaapTy Intel® Front Panel 1/0
Connectivity Design.

JTPM1: Pasbem mogynsa TPM

[HaHHbI pazbem nogknodaeTtcs k Mogynto TPM (Trusted Platform Module).
[JononHutenbHble cBeAEHNS CM. B onncaHun mogyns 6esonacHoct TPM.

Ru-27



3amep HanpsbkeHun

[laHHble pa3beMbl NCMOMb3YIOTCA ANA U3MEPEHNS Pa3fINYHbIX HANPSHXKEHUA CUCTEMBI.
[Ina n3amepeHnsa HanpskeHWn NoTpebyeTca MynbTUMETp (MpuobpeTaemblii OTAENBHO).

FV1: Pasbem s 3amepa HarnpsbkeHWUi

[ns 3amepa HanpsbkeHuii UCMOnb3yTCs AONONHUTENbHbIE kabenu, BXxoasLme
B KOMMIIEKT MOCTaBKN MaTEpPUHCKON Nnatbl. MpUKpenuTe NoNOXMTENbHBIN Lyn
MynbTUMETPA K kKaberto Ans 3aMepa HanpsKeHWs!, @ oTpuLaTernbHbIli NPOBOA K
pasbemy 3a3eMIeHust.

GND
GND
GND
CORE
RING
SA
DDR23
DDRO1

VCCIN

EEEEEEEEE)

KoHHekTop OnmcaHue

GND (koHTakT 7~9) | 3emns.

CORE (koHTakT 6) | MNutanvne CPU core.

RING (koHTakT 5) CPU Ring - 3T0 WWHa, Ucnonb3yemasi BHyTPEHHUMU
KOHTponnepamu npoueccopa. HanpsikeHne CPU Ring moxeT
NOBMNUSATb Ha pe3ynbTaTbl pa3roHa npoweccopa.

SA (koHTakT 4) Hanps»keHne SA (CPU System Agent) — aTo HanpsixeHue,
rnogaBaemMoe Ha BCTPOEHHbIN BHYTPW npoLeccopa
KOHTpoOnnep namsiTu.

DDR23 (koHTakT 3) | HanpshkeHnue Ha namatn gns kaHana C/ D. HanpsixeHve Ha
mogyne namsatn DDR — HanpskeHue, koTopoe nopaeTtcs

Ha mogynu namatn DDR, ycTaHOBMEHHbIE Ha MaTEPUHCKOM
nnate. [ina noaaepxaHnsi cTabunbHon paboTbl cMcTEMbI NpK
6onee HU3KMX TaMUHrax NnaMaT MOXeT noTpeboBaTbes
6onee BbICOKOE HaMpsPKeHue.

DDRO1 (koHTakT 2) | HanpsikeHve Ha namatu ansa kaHana A/ B. Hanpsikenne Ha
mogyne namsatTn DDR — HanpskeHue, koTopoe nofgaeTtcs

Ha mogynu namstv DDR, ycTaHOBREHHbIE HA MaTEPUHCKOW
nnate. [ina nogaepxaHus ctabunbHol paboTbl cUCTEMbI NpK
bonee HU3KMX TaMUHrax NamsT MoxeT noTpeboBaTbcst
6onee BbICOKOE HaMpsPKeHue.

VCCIN (koHTakT 1) | BxogHoe HanpsikeHne CPU VCC, ncnonbsyeTtcsa Ans nuTaHus
pasnuyHbIX 610KOB NpoLeccopa.
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KHonku

Ha MaTepVIHCKOI7I nnarte pacnosioXKeHO HECKOJIbKO KHOMOK A1 ynpaBiieHnsa
pa3nn4HbIMn q)yHKLWIFlMI/I. B naHHOM pas3gene onncaHo naMeHeHue napameTpoB
CUCTEMHOM nnaTbl C NMOMOLLIbIHO 3TUX KHOMOK.

OC1: KHonka OC Genie

OTa kHomMka npegHasHayYeHa anst aBTOMaTUYeCcKoro «pasroHa» cuctembl. [Ans
BktodeHust OC Genie HaXMUTe Ha 3Ty KHOMKY, KOraa cucteMa HaxoauTcs B
BbIKITIOYEHHOM pexume. [Npu cnegytoLent 3arpyske npotieccop 6yaeT aBToMaTU4ecKu
pasorHaH A4ns onTuManbHON NPoun3BoAMTENbLHOCTU. Ons BeiknoyeHus OC Genie
HaXXMWUTE Ha 3Ty KHOMKY €ellle pas, korga cucTeMa HaxoAMTCS B BbIKITHOYEHHOM
cocTosiHun. KoHdurypaLmoHHble napameTpbl NpY 3TOM BO3BpaLLalTCcs K

HOpMarsibHbIM 3Ha4YeHUAM.
- ]

@ IHCTRYKINS

CmoTpuTe Buaeo, 4Tobbl y3HaTh Kak ucrnonb3oBatb kHonky OC Genie.
http://youtu.be/nlpRvWkUazg

S — —

o T ¢ = —

— — ——
BB D

coo ] A On off
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A BHyuMakrune!,

» [aHHas maTepuHcKas nnata nogaepxvBaet ABa criocoba BkmodeHnst OC Genie:

HaxxvuTte kHorky OC Genie Ha MaTepuHCKOV nnate uiv LeNKHUTE BUPTYarlbHYH

kHorky OC Genie B BIOS. Bbl MoxeTe HacTpouTb pexum BkmodeHnss OC Genie ¢
nomotybto “OC Genie Function Control” B BIOS.

» [ins ucnonb3oBarus pyHkymm OC Genie pekoMeHAyeTcs yCTaHOBUTL NaMsiTh
DDR4 2133 unun 6onee 6bICTpyto, a Takke ucrnonb3oBaTb bonee agpheKTnBHbIe
CUCTEMbI OXITAXAEHUSI.

* [lpousBoauTernb He HeceT OTBETCTBEHHOCTU 3a 9(PhEKTUBHOCTb MPUMEHEHNS
pyHkymm OC Genie, a Takxe 3a pUCKU U BO3MOXHbIN yLepb B pe3ynbtaTe
BbIMO/THEHWNS Pa3roHa.

* @yHkymo OC Genie MOXHO OTKIMOYUTb B HacTpovikax BIOS. VIHcTpykymm no
otkmoyeHuto pyHkuymm OC Genie n3 BIOS npefctaBneHsi B pasgene BIOS
PYKOBOACTBA M0/b30BaTeris.

« OTBETCTBEHHOCTb 3a npumeHeHne gyHkumm OC Genie u ero nocnescTausi Hecet
nonb3oBaresnb. Komnanus MSI HuKorga He rapaHTpyeT yCnelHOCTb U pe3yrbTaThbl
«pasroHa» cucTembl.

» [nsa ycnewwHovi pabotsl pyHkumm OC Genie peKoMeHAYeTcs1 NCMosb30BaTh
KOMMoHeHTbI MSI.
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POWER1: KHonka nuTaHus

Ota kHorka npefHasHaveHa ans BKIIOYEHUS U BbIKMYEHUs: cuctemMbl. HaxmuTe Ha
KHOMKY OAMH pas a5a BKN4YeHUsA Ui BblKNKYeHUA CUCTEMbI.

RESET1: KHonka nepesarpysku

OTa KHOmMKa npeaHasHayeHa Ans nepesarpy3kv cuctembl. HaxmuTe Ha Hee ans
cbpoca cucTembl.
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[bxamnepsbl
JBAT1: )xamnep ounctkm gaHHbix CMOS

Ha nnate yctaHoBneHa CMOS namsaThb ¢ nuTaHnem oT 6atapenkun Ans XxpaHeHus
AaHHbIX 0 KOHcpurypaumm cuctemsl. [ina copoca KoHurypaumm cuctembl (O4NCTKM
AaHHbix CMOS namsiTi), BOCNONb3yWTeCh 3TUM [KaMNepoM.

= iz e}
3
|
0 JEIE] 1

o 0 CoxpaHeHne  OuumcTka

@S ] U [aHHbIX JaHHbIX
— D
coo H
e = I (e [

A BHuMakrmne!,

Oumnctka CMOS namsiT nponsBoANTCS 3aMblKaHNEM yKa3aHHbIX KOHTaKTOB
repemMbIYKO Mpu BbIKIMHOYEHHOU cucTeme. [locre BbIMOIHEHUS OYUCTKN Pa3OMKHUTE
nepembiuky. Ounctka CMOS namsitu Bo Bpemsi paboTbl cUCTeMbI He A0ryCTUMa, T.K.
3TO npuBeAET K BbIXOAY MaTepuHCKOV nnatbl N3 CTPOSI.
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MepeknioyaTtenu

BIOS1: Nepekntoyatens Multi-BIOS

[aHHas cuctemHas nnarta umeeT ABa BCTPOeHHbIX Moayns BIOS ROM (c meTkamu A
n B. Mo ymonyanuio ncnonedyetca BIOS ROM c meTkori A). B cnyyae ecnv oguH r3
HVX MOBPEXAEH, Yy NOMb30BaTENS €CTb BO3MOXHOCTb MEPETN Ha 3anacHon MOAYIb C
MOMOLLbIO NepeknoYaTens.

BIOS A ¢mmmmd B|OS B

Cunuii  [] [] 3enesiit
cBeToAmos, CBETOANOA

BoccraHosnenue BIOS ¢ nomouybio M-Flash

B cnyyae “HeygauHoro” obHoBneHus BIOS, korga cuctema nepectana 3arpyxatbcs,
Bbl MOXeTe BocCTaHoBUTL BIOS, cneayst MHCTPYKUUK HUXE.

Heo6xoavMmo NpUroToBuUTb:

1.
2.

MpurotoBbTe USB chnaLuky.

CkavanTte n pasapxusupynte Bepcuto BIOS ¢ odumymanbHoro cavita MSI: www.
msi.com.

Coxpanute cann BIOS B kopHeByto nanky USB cnaLukm.

MowaroBas UHCTpPyKUMsi BoccTaHoBneHusi BIOS:

1.
2.

MonHocTblo o6ecToubTe cucremy.

MepeBeaunTe nepekntoyatens Multi-BIOS B nonoxeHne, cooTBeTCBYIOLLEE
paboyemy BIOS ROM.

BcraBbTe USB dnaw-guck, kotopbin BkmtovaeT dann BIOS B USB nopt Ha
MaTepUHCKON mnare.

BkntounTe cuctemy u 3aingute B HacTpoiiku BIOS — M-cneww — BbiGepute daiin
ans BocctaHosneHust BIOS n ME, u 3atem HaxmuTe knasuwwy “Enter”.

Bbi6epute chaiin BIOS, koTopbiit Bbl XOTUTE BOCCTaHOBUTL. Cuctema
aBTOMaTMYeCKu nepesarpysutcs.

Korpa nosiBnsietcs coobuieHve “Moxanyiicta, nepeseanTe nepeknoydatens Multi-
BIOS B nonoxeHue, cooTBeTcBylOLLEE BoccTaHaBnnBaemomy BIOS ROM n 3atem
HaxkMuTe ntobyto knasuLLy AN NPOACIKeHUs”, nepeseanTe nepeknoyaTens
Multi-BIOS B nonoxeHune, cooTBeTcBytolee Hepaboyemy BIOS ROM n HaxmuTe
nobyto knaeuwy, YTobbl Ha4YaTh Npouecc BoccTaHoBneHus BIOS.

Mocne 3aBeplueHnsa obHoBneHne BIOS, cucrema nepesarpysntbes.
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OC_SW1: Nepekntovatens pexuma OC Genie

OT10T nepekntovaTenb obecneyvBaeT ABa pexuma pasroHa (Pexum 1 n Pexum

2) pns pyHkumm OC Genie. Haxas kHonky OC Genie, npouecc pasroHa 6yaet
OCYLLECTBNATLCS B COOTBETCTBUM C HACTPOVKaMu 3Toro nepekntoyatens. Pexum1,
SABNSAETCS PeXMMOM Mo ymonyaHuio. Pexxum 2 nossonsiet dpyHkumm OC Genie
pasroHsiTb 4acToTbl NpoLieccopa/cucTeMbl Bbille Yem Pexum1.

6}

CuHunii o KpacHbii
| csetToanon csBeToanosn

0. s
Pexum 1 (e Peyiim 2

(Mo ymonyaHwuio)

A BHuMakrune!,

* Pexwum 1: [Ing 0bblYHbIX MOnb30BaTenen, UCrnob3yLmMX OPUrMHaNbHbIA Kynep.

* Pexum 2: [lns oBepKiiokepoB, NCMOb3YIOLMX YyCOBEPLUEHCTBOBaHHbIE CUCTEMbI
OXNaXaEeHWs, BKITIOYas1 XUAKOCTHYIO.

AUDIO_SWH1: lNepekntoyatens ayauo BbiIxoaa

[aHHbIN NepekntoyaTens No3sonseT Bbl6paTb Mexay ayano BbIXOAOM nepegHen
naHenn n pasbemMmom A4 NoAKnYeHna HayLHNKOB 6.3 MM.

Ayavo-BbIBOg, ) .3 MV BbIXOT

nepeaHen naHenu NSt HAYLLHUKOB
(Mo ymonyaHwuto)

A

AyﬂVIO BbiXo4 nepegHeV'l rnaHenn v Bblxo4 4114 NoAKNKYeHUs HayLLIHUKOB He MOoryT
ObITb NCMOSIb30BaHbI OAHOBPEMEHHO. Takum O6p630M, Bbl OJDKHbI onpedesinTb, Kakow
M3 BbIXOA40OB Bbl 6y,que ucriosib3oBarTb.
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SLOW_1: lNepekntoyaTtens pexuma MeaneHHon 3arpysku

OTOT nepekntoyaTeNlb UCMONb3YeTCs B ClyYae NpUMEHEHUSI CUCTEM OXNaXaeHUs!
LN2, yTo B CcBOI 04epeb NO3BOMAET CO3AaTh KCTPEMarbHbIE YCIOBUS ANs
OBEPKNOKMHra. OTO NO3BOMSIET 3arpyaTbCs Npy cTabunbHON YacToTe npoueccopa u
npegoTepallaeT cbon B paboTe.

COCk

=
Ao =

HopmansHo el BrrioueHO

[
H
(Mo ymonyaHuto) (Bkntoumnte aToT
H nepekmnoyaTesnb BO
BPEMSI MPOXOXAEHUS
npoueanypbl POST.)

A BHuMakrune!,

Monb3oBateny oCyLLEeCcTBIISIOT Pa3roH Mpy 3KCTPEMasibHO HUBKUX TeMepaTypax
Ha CBOVI CTpax v pUCK. Pe3ynbTaTbl pasroHa MoryT pa3in4aTbCs B 3aBUCUMOCTM OT
mMogenm rpoyeccopa.

* BHVWMAHMWE! He ycTtaHaBnusavite 3Ty nepemMblyKy B nofoxeHne “BkrroyeHo”
rpy BIKIOYEHOM NMUTaHun. B npotnBHom criydae cuctemy byaer HEBO3MOXHO
3arpysuts.
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CeeToBble MHAN KaTopbl

WHpmkaTtop Pexxuma 1 nep jatens OC
WHpmkaTtop Pexxuma 2 nep yatens OC
B )
= H

[m)
ED

L Nnaukatop XMP

B
E
E
B

OO

=3

WHpvkaTtop KofoB oTnapku
WHaukatop BIOS B

WHaukatop BIOS A

WHpukaTop pexvma MefrieHHo 3arpy3aku

Tabnuua cocTosiHMS MHoMKaTopa
B cnepytouleri Tabnuvue onvcaHbl COCTOAHNUS CBETOAMOAHBIX NMHANKATOPOB.

CocrosiHne
MHpukaTop Onucaxne
nHavKaTopa
Wnpukatop Pexuma 1 CuHui Pexum 1 OC Genie
nepekntovatena OC
Vinpukatop Pexuma 2 KpacHblli Pexum 2 OC Genie
nepekntovaTtens OC
WHgunkatop XMP Bkn. XMP Bknto4yeHo
MHavkaTop pexuma o o
~ KpacHbliii Pexum meaneHHon 3arpy3ku BKIIOYEH
MeAJIeHHO 3arpy3ku
Wnankatop BIOS B 3eneHbliii BIOS B ucnonbayetcs
Wnagmkatop BIOS A CuHui BIOS A ucnonbayetcs
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Tabnuuya KogoB MHAMKaTopa OTnagKku
Kogbl uHaukatopa otnagku (Debug LED) nepeyncneHbl B Tabnuue Huxe.

Kopn CocTosiHne

02,07 BkntodeHne nutanusa NHnymanmsaums npoueccopa
03,08 BkntoueHne nutanusa NHnynanmsayms CeBepHoro mocta
04,09 BkntoyeHne nutanma NHunymanmsaums KOxHoro mocta
0B BkntoyeHne nutanusa MHnyuanusauyms kawwa

11~14,32~36,56~5A

MpeaBapuTenbHas HULMansaums npoleccopa

15~18,37~3A

MpenBapuTensHas nHMUManusaums CeBepHoro Mocta

19~1C,3B~3E

MpeasapuTenbHas nHULManusaums KOxHoro MocTa

1D~2F,31,3F~4E,50~55

I'Ipep,BapMTeanaﬂ nHUUmManun3auna namaTmn

63~67,D0 [No3aHaa nHuymanusaums npoweccopa
69~6F,D1 Mo3aHas nHnumnanusauus CesepHoro mocta
70~77,D2 Mo3gHsa nHnumanmsaumsa KOxxHoro mocta
92~96,B5,D4 WHuumnanusauyus wuHel PCI

97,98,99,B2,D5~D7

KoHconbHble ycTporicTBa Beoga/ BeiBoga/
MHuumnanusauus koHconu n 3arpyska Option
ROM (VGA, RAID, napannenbHble NopThbl,
nocnegoBatenbHble NOpPThl...... )

BcTpoeHHble ycTpoincTBa ViHnymanusauyus n

9A~AT,B4 Onpenenetve (USB/ SATA/ SCSI......)
A8.A9 AB Bxop B HacTpoviku. 3anyck HacTpoek BIOS npu
i HeobxoaumMocTn/no 3anpocy.
AD/AE CobbITvie roTOBHOCTU Kk 3arpy3ke/CobbiTue 3arpy3ku ¢
Legacy ycTporicts
Temneparypa 3arpyxeHa NnosiHoCTbo
npoteccopa
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[paviBepbl U yTUNUTBI

Mocne ycTaHOBKM OnepaLMoHHOM CUCTEMbI AN1s1 LOCTWXXEHNUS MaKCUManbHOM
Npon3BOANTENBHOCTM COBPaHHOro Bamy HOBOTO KOMMblOTepa TpebyeTcs ycTaHoBKa
OpariBepoB. B koMnnekT nocTaBku cucTteMHon nnatbl MS| BxoauT KoMnakT-guck

¢ apaneepamu (Driver Disc). YcTaHOBKa ApaiiBepOB NO3BOMMUT UCMOMb30BaTh
CUCTEMHyI0 NnaTy KoMnbloTepa bonee adppeKkTMBHO, a TakkKe NO3BONUT
BOCMOJ1b30BaTLCA CneLmanbHbIMU MPUNOKEHUAMN U PYHKLMAMNA.

Bbl MOXeTe 3awuTnTL CBOWM KOMMbIOTEP OT BUPYCOB, YCTAHOBUB aHTUBUPYCHYIO
nporpamMMy 3aLmTbl ¢ 4aHHOro amcka. B komnnekt MO BKkMOYEHbI Takke pasnnyHbie
nonesHble U KpeaTUBHbIE YTUMNUTLI.

YcraHoBKa ApanBepoB v YTUNUT
Ons YCTaHOBKU ,upaVIBepOB nytmnnt cneqyﬁTe YKa3aHUAM HUXe.

1. BcraBbTe guck ¢ agpaisepamu MSI Driver Disc B npuBog 4nst oNTUYeCcKnx
avckoB. Ecnv B onepaLoHHOM cucteme BkIodeHa yHKUMSA aBTo3anycka,
aBTOMaTMYeCKN 0TOBPa3nNTCH OKHO YCTaHOBLLKA.

2. YCTaHOBLUYMK aBTOMATUYECKN HAWAET U NepeuncnuT Bce Heobxoammble
Apavisepbl.

3. HaxwmuTte kHonky Install.

I72S7 DRIVER & SOFTWARE SETUP

Drivers Utilities Security System information

v/ Drivers

v/| B Chipset Driver =

Intel Chipset Drivers Version - 10.0 27 Size 15 MB Status : Notinstalled

v @ LANDriver v

Killer Network Drivers Version : 11521085 Size 1122 MB Status : Notinstalled

D Killer Network Drivers (without utilityy ~ Version : 1.1.52.1085 Size 14 MB Status : Notinstalled
v/ @) Audio Driver v

Realtek HD Audio Drivers Version : 6.0.1.7503 Size 1580 MB Status : Notinstalled

Nahimic Version : 1.0.0 Size 115 M8 Status : Not installed

v/| &= Other Driver v

HaxmuTe 3gecb
4. HayHeTcs ycTaHOBKa Nporpamm, a nocrne ee 3aBeplueHust 6yaeT npeasnoxeHo
nepesanycTuTb CUCTEMY.

5. HaxmuTte kHonky OK ans 3aBepLueHus.
6. [epesanyctute KOMMNbIOTEP.

[nsi yCTaHOBKM yTURUT MOXHO UCMOMNb30BaTh TOT Xe CaMbllii Cnocoo.
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HacTtpolika BIOS

CLICK BIOS ot MSI nmeet rpadmyecknin MHTepdeiic, 4To nossonseTt pabortaTts ¢
napamveTtpamu BIOS npu nomoLyn MbIlK 1 KnaBmaTypbl.

C nomoupbto CLICK BIOS nonb3osaTtenu cMoryT nsmeHsATs napameTpbl BIOS,
crnegvTh 3a TemnepaTypoli MpoLeccopa, ycTaHaBnMBaTh NPUOPUTET 3arpy304HbIX
YCTPOWCTB 1 NpoCMaTpmBaTh MHPOPMALMIO O CUCTEME, B HYaCTHOCTU, MOAENb
npotieccopa, eMKocTb namsat n sepcuto BIOS. MNonb3osaTtenu cmoryT
MMMNOPTUPOBATL N IKCMOPTUPOBAaTL AaHHble NapameTpoB AN BbINOMHEHNS
P€e3epBHOro KONMpoBaHUA Unu ans Toro, 4TOObI noaennTbecsa ¢ Apy3bAMU.

Bxop B HacTpoiiku BIOS

BkntounTte KOMMNbIOTEP M OOXAUTECH HAaYana npoueaypbl camotectupoBaHus POST
(Power On Self Test). [Mpu nosiBneHnn Ha akpaHe coobLLEHUS, NPUBEAEHHOTO HUXE,
HaxmuTe knasuwy <DEL> ansa 3anycka nporpaMmmMbl HACTPONKK:

Press <Del> to run BIOS setup, or <F11> to run boot menu

(Haxxmute Ha knaBuwy DEL gnsa 3anycka MeHo HacTtpoek, unu F11
Ons 3arycka MeHIo 3arpysku)

Ecnu Bbl He ycrnenu HaxaTb KnasuLly A0 OTODpaXeHUs COOOLLEHMS 1 MO-NPEXHeEMY
TpebyeTcsa BonTn B HacTporiki BIOS, nepesanycTtute cuctemy, nmbo BKIHOYMB 1
BbIKIIOYMB ee, NMnbo Haxas kHonky RESET. MoxHo Takke BbINONHUTL Nepesarpysky,
O[HOBPEMEHHO HaxaB knasuwu <Ctrl>+<Alt>+<Delete>.

MSI Takke 4OMONHUTENLHO NpeAoCTaBnseT ABa MeToAa A1 BXoAa B HACTPOVKM
BIOS. Bbl moxeTe HaxaTb “GO2BIOS” Ha akpaHe B yTunute “MSI| Fast Boot” nnu
HaxaTb dmamyeckyto kHorky “GO2BIOS” (onuynoHanbHO) Ha MaTePUHCKON nnaTte Ans
BXxoAa B HacTpoiku BIOS npu cnegytoleri 3arpyske.

IS FAST BOOT

FAST BOOT OFF
Haxmunte "GO2BIOS"
GOZBI6S ’ Ha akpaHe yTunutbl "MSI

Fast Boot".
A BHyuMakrune!,

* He 3abyabte ycraHoBUTh yTrnty “MSI Fast Boot” fo Toro kak 6yaet npeanpuHsita
nonbITka BxoAa B HacTpoviku BIOS.

» [ns ynydwenuns paboTel cUCTEMBI, COAEPXKMMOE Kaxzaoro u3 pasgenos BIOS,
paccmaTpvBaeMoe B AaHHOW riiaBe, MoCTOSIHHO coBepLueHcTByeTcsl. [loaTomy Ansi
HoBbIx Bepcuii BIOS 0HO MOXET HECKOMBbKO OT/IMYaThbCs OT AaHHOMO ONUCaHus,
KOTOpOE MOXHO UCrOoMNb30BaTh B KAYECTBE CIPaBKu.
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O6wue CeegeHus
Mocne Bxoaa B BIOS oTo6paxaeTcs cneayoLmin aKkpaH.

MoHuTopuHr Temnepatyp

M3bpaHHoe A3bik

CucrtemHas
MHdopmavus

MpuoputeT
3arpy304HbIX

BuptyanbHas 9
YCTPONCTB

kHomnka OC

Genie SETTINGS S == Z " OC PROFILE

BbiGop . < HARDWARE BuiGop
MeHto BIOS ; eI meHto BIOS

D
EXPLORER

OkpaH npocMoTpa
pasgena

»BbiGop meHto BIOS
[ocTynHbl cnepytoLme onuuu:
m SETTINGS - B gaHHOM MeHI0 NpefcTaBneHbl HACTPOKM YMnceTa u 3arpy3oy-
HbIX YCTPOWCTB.

®  OC - [laHHOE MEHI0 COAEPXKMT SNEMEHTbI HACTPOWMKM YaCTOT U HaMpPsHKEeHWUNA.
YBenumyeHne 4actoTbl NPMBOAUT K YBENMYEHMIO NPON3BOANTENBHOCTU, OQHAKO
3TO MOXET NPUBECTU K HeCcTabunbHol paboTte cuctembl. Mbl He pekomeHayem
HEOMbITHLIM NOMb30BaTENAM NPON3BOANTL PA3rOH CUCTEMBI.

M-FLASH - NosBonsieT Bbibpath MeTog o6HoBneHust BIOS ¢ USB dnaww-aucka.
OC PROFILE -Vcnonb3ayeTcs Ans HaCTPOMKKN pa3nunyHbIX Npodunein pasroHa.

HARDWARE MONITOR - 370 MeHo ucnonb3yeTcs Ans yCTaHOBKW CKOPOCTM
paboTbl BEHTUNSITOPOB Y MOHUTOPWUHIA HaNPSXXEHUIA CUCTEMBI.

m BOARD EXPLORER - [pepoctaBnsieT uHdopmauum o6 yCTaHOBMEHHbIX
YCTPOWCTBaxX Ha MaTepUHCKOiA nnaTte.
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»BuptyanbHas kHornka OC Genie

Bkntoyaet unu BoikntovaeT dyHkumio OC Genie npu HaxkaTum kHonku. JaHHas
KHOMKa MuraeT npu BkntoveHun. BrnoueHne dpyHkuumn OC Genie npuBoauT K
aBTOMaTMYECKOMY pasroHy ¢ ONTUMM3NPOBaHHbIM Npodunem MSI.

A BHuvarmne!|

MbI He pekomeHAyeM npon3BoanTb Kakue nnbo uameHeHusi B MeHto OC u He
3arpyxatb 3Ha4eHus Mo yMonn4yaHuto nocre BkoYeHus: oyHkumm OC Genie.

»MeHio
3peck oTtobpaxatoTcst HacTpoviku BIOS n gononHuTensHas nHdopmauus.

> [IpropuUTET 3arpy304HbIX YCTPOMCTB
Bbl MOXETE NEPEMECTUTL UHOHKY YCTPOCTBA ANSi UBMEHEHWS PUOPUTETA 3arpy3ku.

Boot device priority

Bbicokuin npuoputet »  Huakuin nproputet

» CuctemHasi nHcpopmaums

MokasbiBaeT Bpems, AaTy, MOAesb NpoLeccopa, YacToTy npoleccopa, 4acToTy
namsTu, oobem namsTu n Bepcuio BIOS.

> Asbik

Mo3BonsieT BbIGpaTh s3bIk MHTEPdenca ana HacTporikm BIOS.

» MOHUTOPUHI TemnepaTyp
MokasblBaeT TemnepaTypy npoLeccopa 1 MaTePUHCKON NnaTbl.

» N36paHHoe
Mo3BonseT co3patb NuuHoe MeHto BIOS, rae Bbl MOXeTe COXpaHUTb 1 MONyYnTb
AOCTYM K BalLMM NIOBUMBIM 1 4acTo MCMonb3yembiM HacTporikam BIOS.
®  [faBHas cTpaHuua Mo ymomnyaHuio - [lo3sonseT Bbibpate meHoo BIOS
(Hanpumep, napameTpbl, OC..., 1 T.4.) B Ka4eCTBe rnaBHou cTpaHuubl BIOS.
®  }I36paHHoe1~5 - No3BonsieT fobaBnsATb Haubonee 4acto Mcronb3yemble /
nobrmble NyHKTbl HacTporkn BIOS Ha ogHy cTpaHuuy.
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Pab6ota c HacTpolikamu BIOS

Bbl MOXeTe ynpaBnsTe napameTpamu HacTpoiku BIOS ¢ noMOLLbo MbILLK 1
KnaBuaTypsbl. B HWxecneaytoLenn Tabnuue npeacTaBneH nepeyeHs 1 onnucaHne
«KNnaBuLL BbICTPOro BbI3oBa» U OYHKLMIA MbILLK.

Knaeuwa | Mbiwb Onucanve
GbicTpOro
Bbl30Ba
<t loe> Bbibop anemeHTa
[Nepemelyenne
ykasartens
<Enter> Bbi6op 3Hauka/ nons
~
LLenyok/ ABoiHon
LLeNYyoK neBon
KHOMKOW
<Esc> NV [Mepexon B meHto Exit(Bbixog) unu Bosspart K

npeabliayLeMy MEHIO U3 NMOAMEHI0

LLlenyok npasow

KHOMKOW

<+> YBenuyeHve unv usMeHeHne 3HavyeHusi
napametpa

<-> YMEHbLLEHWE N UMEHEHNE 3HAYEHUSI
napametpa

<F1> O6was cnpaeka

<F2> MomoLHKK Ana paboTbl ¢ U3GpaHHbLIM

<F3> Bxopg B MeHto V3bpaHHoe

<F4> TexHu4eckme napameTpbl npoLeccopa

<F5> Bxog B pasgen Memory-Z

<F6> 3arpyanTb ONTUMU3NPOBAHHbLIE HACTPOWMKN NO
YyMO4aHuto

<F8> 3arpyaunTtb npodunb pasroHa

<F9> CoxpaHuTb Npotnib pasroHa

<F10> CoxpaHeHue n3MeHeHui 1 nepesarpyska

<F12> CoxpaHeHne CHUMKa 9KpaHa Ha naLw-

HakonuTene FAT/FAT32
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Menio OC

,D,aHHOB MEHI0 NpeaHa3Ha4YeHo OnA OMnbITHbIX nonb3oBarenen un npenocrtaenaeTt
BO3MOXHOCTU OANA «Ppas3roHa» CUCTEMbI.

[simole]

Auto

M-FLASH

A BHANMAaHNE )|

* PasroHATs K BpyYHY0 peKkoMeHAYeTCsl TObKO OfbITHLIM M0/1b30BaTESSM.

» [lpousBoauTenb He rapaHTUpyeT yCreLIHOCTb pa3roHa. HenpaBunbHoe
BbIMOJIHEHNE Pa3roHa MOXET MPUBECTU K aHHYIIMPOBAHUIO rapaHTUm U CEPbLE3HOMY
rnoBpexaeHno 0bopy0BaHus.

* HeonbiTHbIM nonb3oBaTtensam, pekomergyetca ncnons3osate OC Genie.

» Simple/Advanced Mode [Simple]
BkritoueHvie Unu BbIKITHOYEHUE PeXxMMa 0TOBPaXKeHNs MOMHbIX HACTPOEK pasroHa.

[Simple] CraHpapTHble napameTpbl pasroHa B BIOS.
[Advanced] PacwupeHHble napameTpbl pa3roHa B BIOS ans onbITHbIX
nonb3oBarenen.

MpumeyaHne: CUMBONOM * OTMEYalTCA NapaMeTpbl pasroHa pacLUMPEHHOro pexuma
Advanced mode.

< Hacrtpovika npoyeccopa >
»CPU Ratio Apply Mode [All Core]*

YcTaHaBnmMBaeT pexum npuMeHeHust Ans BblopaHHoro MHoxuTens CPU. JaHHbI
NYHKT NOSIBNSieTCH TOMNbKO, ecnu npoueccop nogaepxueaet “Turbo Boost”.

[All Core] BkntoyaeTt "CPU Ratio". Bce npoueccopHble siapa paboTatoT ¢
oavHakoBblM MHoxuTenem CPU, yctaHoBneHHbIM B "Adjust CPU
Ratio".

[Per Core] BkntoyaeT "X-Core Ratio Limit". MNo3BonsieT ycraHaBnuBaTb MHOXWUTENb
npoueccopa CPU core HesaBucumo B "X-Core Ratio Limit".

» CPU Ratio [Auto]

3ajaHve MHOXMTENS MPOoLeccopa Afist yCTAHOBKM €ro TaKTOBOM YacToThl AN BCEX
anep. ViameHeHue gaHHoOro napamerpa BO3MOXHO TOSMBKO B TOM Crly4yae, ecrnm
npoLeccop NoAAePXKUBaET AaHHY (YHKLWIO.
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» X-Core Ratio Limit [Auto]*

[laHHbIe MYHKTbI NOSIBMSAIOTCS, TOMbKO €CNY NPOLECCOP NOAAEPXKUBAET AaHHYIO
yHKUMI0. [laHHbIe onummn No3BonsoT HACTPOUTbL MHOXUTENM npoueccopa CPU ratios
ONs pasnuyHbIX Sgep npoleccopa.

» Adjusted CPU Frequency
MokasbIiBaeT TeKyLLYH0 YacToTy npoueccopa. ATO 3HAaYEHUE HEeNb3sl UBMEHSTD.

»CPU Ratio Mode [Dynamic Mode]*

Bbibop MHOXMTENS Npoueccopa. ATOT NyHKT NOSIBUTCS, KOr4a Bbl yCTAHOBUTE

MHOXWTENb NPOLIECCOpa BPYYHYHO.

[Fixed Mode] duKenpyeT MHOXUTENb NpoLieccopa.

[Dynamic Mode] = MHoxuTenb npoueccopa byaeT MeHATLCS B 3aBUCUMOCTU OT
3arpysku npotieccopa.

»EIST [Enabled]*
BkntoyeHve nnu BeikntoyeHne TexHonoru Enhanced Intel® SpeedStep.

[Enabled] BkntoyeHne EIST ana HacTponku HanpshKeHWs 1 4acToTbl sapa
npoueccopa. ATOT NyHKT MOXET CHU3UTL CpefHee dHepronoTpebneHne
1 TennosblAeneHne.

[Disabled] Beikntoyenne EIST.

» Intel Turbo Boost [Enabled]*

BkntoyeHne nnu BeikntodeHue Intel® Turbo Boost. 3TOT nyHKT nosiBnsieTcs, koraa

YCTaHOBIEHHbI NPOLECCOop NOAAEPXKUBAET AaHHYIO PYHKLMIO.

[Enabled] BkntoveHne aTon yHKLMM NPUBOAUT K aBTOMaTUYECKOMY YBEMUYEHUIO
npou3BOAUTENBHOCTU NpoLieccopa.

[Disabled] DYHKLMSA BbIKIOYEHa.

»Enhanced Turbo
PyHkuma Enhanced Turbo no3sonseT yBenuuuaTth 4acToOTy Ha BCeX gapax
npoueccopa.

[Auto] 3TOT NnapameTp OyAeT HacTpOeH aBTomMaTMyecku ¢ nomoupsto BIOS.
[Enabled] YBenuyeHve 4acToTbl BCEX MPOLECCOPHbIX SAEp A0 MaKCUManbHOro
3HaveHus.

[Disabled] DyHKUMSA BbIKIOYEHA.

»OC Genie Function Control [By Onboard Button]

[nsa BkntoyeHns dyHkummn OC Genie HaxmuTe BUpPTyanbHyto kHonky B BIOS vnn

U3NYECKYIO KHOMKY Ha MaTepuHckol nnate. Bkntoverne dyHkuum OC Genie

no3BosisieT aBTOMaTU4ECKN Pa3roHsiTb CUCTEMY C ONTUMU3NPOBAHHBLIM Npodunem

pasroHa MSI.

[By BIOS Options] [ns BkntoveHus dpyHkunm OC Genie HaxXMnTe Ha BUPTYarnbHYHO
kHorky OC Genie B BepxHeM N1eBOM yriy akpaHa HacTpoek BIOS.

[By Onboard Button] [ins BkntodeHus cpyHkuum OC Genie HaxmnTe Ha r3nyeckyto
kHorky OC Genie Ha maTepuHCKOW nnare.

»Ring Ratio [Auto]
YcTaHoBka MHOXUTENS WiHbl Ring. [lnanasoH 4onycTUMbIX 3HAYEHUIA 3aBUCUT OT
yCTaHOBIIEHHOTO MpoLeccopa.

» Adjusted Ring Frequency
MokasblBaeT M3MEHEHHYIO YacTOTy LWMHBI Ring. TO 3HaYeHMe Hernb3si U3MEHSTb.
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< Hacrtpovika BCLK npoyeccopa >

»CPU Base Clock (MHz) [Default]

YcTaHoBka 6a30BoV TaKTOBOW YacToThl NpoLieccopa. ViameHeHne aToro napameTtpa
obecneyrBaeT BO3MOXHOCTb «pa3roHa» npotieccopa. Obpalyaem Balue
BHUMaHMWe, YTO YCNELLHOCTb pa3roHa u ctabunbHas pabota cucTeMbl Npy 3TOM

He rapaHTupyeTcs. QTOT NYHKT NOSIBASIETCS, €CNW YCTaHOBMEHHBIV NpoLieccop
NoaaepXMBaeT AaHHYO DYHKLMIO.

»CPU Base Clock Apply Mode [Auto]*

YcTaHaBnmBaeT cnocob NpUMeHeHUs N3MEHeHWI oNns 3agaHHo 6a3oBON YacTOThbI

npotieccopa.
[Auto] 3T0T NnapameTp OyAeT HAaCTpPOeH aBTomaTMyecku ¢ nomoupsto BIOS.
[Next Boot] lNpoueccop nepenget Ha 3agaHHyto 6a30Byl0 YacTOTy Npu cneayoLlen

3arpyske.
[Immediate] TMpoueccop nepeiigeT Ha 3agaHHyo 6a30BYHO YaCTOTY HEMEANEHHO.
[During Boot] Mpoueccop nepeiaeT Ha 3afaHHyto 6a30Byt0 YaCTOTY BO BPeMsi 3arpy3ku.

< Hactpovika DRAM >

» DRAM Reference Clock [Auto]*

YcTtaHoBka pedepeHcHol Yactotel DRAM. [InanasoH onyCTUMbIX 3HAYEHWN
3aBUCUT OT YCTAHOBIIEHHOTO NpoLeccopa. ATOT NYHKT AOCTYMNEH, €CNu YyCTaHOBMEH
COOTBETCBYIOLLMI NPOLLECCOpP.

» DRAM Frequency [Auto]

YcTaHoBka yactoTbl namst (DRAM). O6patute BHUMaHWNE, YTO BO3MOXHOCTb
YCMELLHOro pa3roHa He rapaHTupyeTcs.

» Adjusted DRAM Frequency
MokasbiBaeT TekyLyto YactoTy DRAM. 370 3Ha4YeHne Henb3s U3MEHSTb.

» Extreme Memory Profile (X.M.P) [Disabled]

X.M.P. (Extreme Memory Profile) aBnseTtcsa TexHonorver pasrona Ans mogynen
namsaTn. STOT NYHKT AOCTYNEH NPU YCTaHOBKE MOAYIER NamaTu ¢ NoAAEPXKKON
TexHonornm XMP.

[Disabled] DyHKLUMSA BbIKIOYEHA.

[Profile 1] Mcnonb3yeT HacTpowiku pasroHa Npodunb 1 gns ycTaHOBAEHHOroO
moayns namsatn XMP.

[Profile 2] Mcnonb3yeT HacTpowiku pasroHa MNpodwunb 2 ns yCTaHOBIEHHOTO
moayns namatn XMP.

»Memory Try It ! [Disabled]

[Mo3BonseT ynyylwmTe COBMECTUMOCTb NaMSITU U NPOU3BOAUTENBHOCTb, NyTEM

Bblbopa Hanbonee onTManbLHOro npecera.

» DRAM Timing Mode [Auto]

Pexumbl TaliMMHIOB NamMsaTu.

[Auto] BpemeHHble napameTpsl DRAM ycTtaHaBnuBatoTcs Ha ocHoBe SPD
(Serial Presence Detect) mogynsa namsatu.

[Link] [Mo3BonseT nonb3oBaTento HacTpouTb TanmuHrn DRAM BpyyHyto ons
BCEX KaHanoB NamsTy.

[UnLink] [MosBonseT nonb3oBaTento HacTpouTb TanmuHrn DRAM Bpy4yHyto ans

COOTBETCTBYHOLLEro KaHana namaTun.

Ru-44



» Advanced DRAM Configuration

Haxmute <Enter> ansi Bxoga B nogmeHto. [laHHoe nogmeHto byaeT 4ocTynHo nocne
yctaHoBku [Link] unu [Unlink] B pexxume “DRAM Timing Mode”. Nonb3oBatesnb
MOXET HAaCTPOUTb TAMMUHIU AN KaX4oro kaHana namsatu. Cuctema MoxeT
paboTaTb HeCTabUIbHO UMK He 3arpyaTbCs Nocrne U3MeHEeHUss TAaMUHIOB NaMATY.
Ecnu cuctema pabotaeTt HecTabunbHo, noxanyncra, ounctute gaHHbie CMOS un
BOCCTaHOBWTE HACTPOWKN MO yMOMYaHuK. (CM. Nepemblyka 04nCTkM AaHHbIX CMOS/
pasgen kHomku Ans ounctkm aaHHbix CMOS u Bxog B BIOS, 4Tto6b! 3arpy3nTb
HaCTPOWKN NO YMOMYaHuHo.)

» Memory Fast Boot [Auto]

BkrtouaeT unu BbIKMIOYAET MHULMANU3aLmio U TPEHUPOBKY NaMSITV NPU KaXaoi

3arpyske.

[Auto] OTOT NnapameTp OyZAeT HaCTpPOeH aBTomMaTmyecku ¢ nomoupsto BIOS.

[Enabled] MamsTe 6yaeT NoNHOCTbI0 UMUTUPOBATL HACTPOVKM NMPU NEPBOWA
VHUUManu3aumm n TpeHnpoBke. MNocne atoro namsTe 6onee He byaet
noABepraTbCsl NPOLECCY MHULMANU3aLmMm n TPEHUPOBKE U3MEHEHHBIMU
HacTpoikamu ANns YyCKOPEHUs 3arpysku.

[Disabled] MamaTe 6yaeT NpoxoAuTb NPOLIECC MHULMANU3aLMmn N TPEHNPOBKN Mpu
KaXxgow 3arpyske.

< Hactpovika HanpspkeHus >

> DigitALL Power
Haxmute <Enter> ansi Bxoga B NogMEHI0. YNpaBnsieT LensiMm NUTaHns, CBA3aHHbIMU
¢ PWM npoueccopa.

»VR 12VIN OCP Expander [Auto]

PaclumpseT orpaHnyeHne no Toky perynsaTopoB HanpsKeHus Ans 3almTbl
npoueccopa ¢ BXOAHbIM HanpsbkeHvem 12B. Yem Bbille 3Ha4YeHne, TEM HxXe
cTeneHb 3awuThl. ByabTe akKypaTHbl MPY HACTPOVIKE TEKYLLEro 3Ha4eHns, B
NPOTMBHOM CIly4ae perynsTopbl HAMPSPKEHUS MPOLeccopa MOryT BbINTU U3 CTPOS.
Mpwn ycTaHoBke B "Auto”, BIOS aBTOMaTM4eckn HacTpouT STOT NapameTp.

»CPU Phase Control [Auto]
YnpasneHue dasamv PWM B 3aBMCMMOCTM OT Harpy3ku npoueccopa. MNpu
yctaHoBke B “Auto”, BIOS aBTomaTuyeckn ontummanpyet paboty daz CPU PWM.
[Auto] OT10T NnapameTp OyAeT HAacTpoOeH aBToMaTMYeckn ¢ nomoLbto BIOS.
[Normal] YcTaHaBnvMBaeT HopmarnbHbI Npoduib paboTbl a3
nuTaHnsa Ans npoteccopa. ATo MoXeT obecneunTb
cTabunbHY0 NPON3BOAUTENBHOCTL CUCTEMBI U 3D dEKTUBHOE
aHeprocbepexeHue.
[Optimized]  YcraHaBnuBaeT onTuManbHbI Npodunb paboTbl has NMTaHus
Ans npoueccopa. JTo No3BoNseT 4OOUTLCS ONTUMAanbHOro
3HeprocbepexeHns CUCTEMBI.
[Disabled] BbikntoyaeT dyHKLMI0 nepeknoyeHns das nutaHus PWM.

»CPU Vdroop Offset Control [Auto]
YcTaHaBnuBaeT HanpsixeHne CMeLLleHust B npoLeHTax Anst vdroop npoueccopa.
[Mpu yctaHoBke B “Auto”, BIOS aBToMaTMyeckn HaCTpoUT 3TOT NapameTp.
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»CPU Over Voltage Protection [Auto]

YcTaHaBnmBaeT BEPXHIO rPaHnLy MaKCMManbHOro HanpsKeHns Ans 3amTbl
npoLieccopa OT NOBbILLIEHHOrO HanpsikeHusl. Ecnu yctaHosneHo “Auto”, BIOS
aBTOMaTMYECKM HacTPOUT 3TOT NapameTp. Yem Bbille 3HaYEHME, TEM HUXE
CTeneHb 3aLuThl U BbiLLe BEPOSITHOCTb BbIXOAa CUCTEMbI U3 CTPOSI.

»CPU Under Voltage Protection [Auto]

YcTaHaBnMBaeT HWXKHIOK rpaHuLly HanpshkeHus Ans 3aluTtbl npoLieccopa oT
MOHWXEHHOro HanpshkeHus. Ecnu yctaHosneHo “Auto”, BIOS aBToMaTuyecku
HaCTpoOUT 3TOT NapameTp. Yem Bbille 3Ha4YeHne, TEM HIKE CTENEHb 3aLnTbl 1
BbllLle BEPOATHOCTb BbIXOa CUCTEMbI U3 CTPOS.

»CPU Over Current Protection [Auto]

YcTaHaBnuBaeT orpaHuyeHve Nno MakcumanbHOMY TOKY Ans 3almThl npoLieccopa.
Mpu yctaneke B “Auto”, BIOS aBTOMaTn4yeckn HacTpouT 3TOT napameTp. Cnvwkom
BbICOKOE 3HaYeHNe MOXET NPUBECTY K MOBPEXAEHMIO CUCTEMBI.

»CPU Switching Frequency [Auto]

YcraHaBnmBaeT ckopocTb pabotsl PWM gns ctabunusaummn HanpspkeHns sapa

npotieccopa 1 MAHMMU3aumMmn amanasoHa nynbcauuii. YeenuyeHve paboyei

ckopoct PWM npuBoguT k cunbHomy HarpeBy MOSFET. MNepen Tem kak
yBENMUUUTbL 3HaYeHne ybeamTech, 4to oxnaxaeHve ansg MOSFET ycraHoBneHo.

Mpwu ycTaHoBke B “Auto”, BIOS aBTOMaTU4yeCcku HacTpouT 3TOT napameTp.

»CPU VRM Over Temperature Protection [Enabled]

BkntoyaeT unm BeIKMIOYaeT 3aWnTy perynsaTopoB HanpshkeHWs npotieccopa oT

neperpesa.

[Enabled] YcTaHaBnmMBaeT BEpXHee 3Ha4YeHne TemnepaTypbl perynsTopos
HanpshXeHns npoleccopa Ans 3almTbl OT neperpesa. Yactota
npoLieccopa MOXeT NOHMXAaTbCS B Crlyyae MpeBbllLeHNs
Temnepatypbl CPU VRM onpeaeneHHOro 3HayeHus.

[Disabled] DyHKUMSA BbIKIOYEHA.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Phase Control [Auto]

YnpasneHue dasamv PWM B 3aBMCMMOCTM OT Harpy3ku npoueccopa. MNpu
yctaHoBke B “Auto”, BIOS aBTomaTuyeckn ontumumanpyet paboty daz CPU PWM.

[Auto] OT10T NnapameTp OyAeT HAacTpoeH aBToMaTMyeckn ¢ nomoLLbto BIOS.
[Optimized]  YcraHaBnuBaeT onTuManbHbI NPOdunb asbl MUTaHUS.
[Disabled] BbikntoyaeT dyHKLM0 nepeknoyeHns das nutaHns PWM.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Over Voltage Protection [Auto]

YcTaHaBnuBaeT BEPXHIO rPaHULly MakCUManbHOrO HanNpshKeHUs Ans 3auTbl
DRAM oT noBbIleHHOro HanpskeHus. Ecnu ycraHosneHo “Auto”, BIOS
aBTOMaTW4ECKV HAaCTPOUT ATOT NapameTp. Yem BbilLe 3HAYEHNE TEM HIKe
cTeneHb 3aluThbl U BbILLE BEPOSTHOCTb BbIXOAa CUCTEMbI U3 CTPOSI.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Under Voltage Protection [Auto]

YcTaHaBnMBaeT HUXHIOK rpaHuLy HanpsbkeHus ansa sawmtel DRAM ot
NMOHWXEHHOro HanpshkeHus. Ecnu yctaHoBneHo “Auto”, BIOS aBToMaTuyecku
HacTpouUT 3TOT NapameTp. Yem Bbille 3Ha4YeHe TeM HXKE CTEMEHb 3aLnTbl U
BblLLE BEPOSATHOCTb BbIXO4a CUCTEMbI U3 CTPOS.
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»DRAM CH_A/B, CH_C/D Over Current Protection [Auto]

YcTaHaBnMBaeT orpaHmyeHne no MakcmMmanbHoMy TOKy Ans 3awmTtsl DRAM.
[Auto] OT1oT NnapameTp OyAeT HAaCcTpPoOeH aBToMaTMYeckn ¢ nomoLbto BIOS.
[Enhanced] PacwupsaeTt orpaHnyeHne no Toky Ans 3awuTbl NamsaTu.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D Switching Frequency [Auto]

YcraHaBnuBaeT ckopocTb pabotel PWM ans ctabunusaumm HanpskeHns
DRAM 1 MuHMMmsaummn gnanasoHa nynbcauui. Npu yctanoske B “Auto”, BIOS
aBTOMaTMYECKN HAaCTPOUT ITOT napameTp.

»DRAM CH_A/B, CH_C/D VRM Over Temperature Protection [Auto]

YcTaHaBnuBaeT BepxHee 3HayeHue Temnepatypbl Ha DRAM VRM gns sawmTbl
oT neperpesa. Yactota DRAM MOXET N3MeHATLCS NpW NpeBbiLlEeHN 3a4aHHON
Temnepartypsl. [pu yctaHoske B “Auto”, BIOS HacTpouT aTOT napameTp.

»SVID Communication [Auto]*

BkntoueHne nnu BeikntoveHne nogaepxku SVID (Serial Voltage Identification).

[Auto] OTOT NnapameTp OyAeT HacTpOeH aBTomMaThyecku ¢ nomoupsto BIOS.

[Enabled] ®aza PWM 6ygeTt nsaMeHATbLCS AMHaMu4eckn B 3aBncmmocTtu ot SVID
npoueccopa (Serial Voltage Identification).

[Disabled] Beikntouenne nogaepxku SVID (Serial Voltage Identification).

»VCCIN Voltage [Auto]
YcTaHoBKa BXOAHOIO HamnpskeHus npoleccopa. BxogHoe HamnpsikeHve npoleccopa
UCMONb3YETCA AN NUTaHNS PasfnYHbIX ero 6r10KoB.

» CPU Core/Ring Voltage Mode [Auto]*

Mo3BonseT BbIOpaTh pexunM ynpabneHns HanpsbKeHnamy sapa npoueccopal LWnHbI

Ring.

[Auto] 3T0T NapameTp OyeT HaCTPOEeH aBTOMATUYECKU C
nomotuybio BIOS.

[Adaptive Mode]  YcTtaHaBnuBaeT aganTUBHOE HaNpsikeHWe aBTOMaTUYeCKn
ANs ONTUManbHON NPOV3BOANUTENBHOCTU CUCTEMBI.

[Override Mode] Mo3BonseT ycTaHaBNMBaTb HaMPSHXKEHNUS BPYYHYHO.

[Offset Mode] [Mo3BonseT ycTaHaBNMBaTb HANPSPKEHUS CMELLEHUS 1
BbIOMPATL PEXUM HaNPSIXKEHNS CMELLIEHUS.

[Adaptive + Offset] YcTtaHoBKka aganTMBHOrO HanpPs>KEHWUS aBTOMaTUYECKN U
py4Has yCTaHOBKa HanpshkeHUs CMeLLieHUs.

[Override + Offset] [MNo3BonsieT ycTaHaBnNMBaTh HaNPsXXEHUE U HaNPSKEHNS
CMELLieHUSI BPYYHYIO.

»CPU Core Voltage/ CPU Ring Voltage [Auto]

YcTaHoBKa HanpsixeHuin sgpa npoueccopa/ WwuHbl Ring. MNpu yctaHoBke B “Auto”,
BIOS ycTaHOBWT HanpseHns aBToMaTu4eckn. Bbl Takke MoXeTe HacTpouTb
HanpskeHus Bpy4Hyto. ATOT NyHKT nosiensietcs, koraa “CPU Core/Ring Voltage
Mode” yctaHoBneHo B [Auto]/ [Adaptive Mode]/ [Override Mode].
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»CPU Core/ Ring Voltage Offset Mode [Auto]*

BbIGop pexuma cMeLLeHnst HanpshkeHns Ans siapa npoueccopa/ WwuHbl Ring. 3101
nyHKT nosiensietcs, koraa “CPU Core/Ring Voltage Mode” yctaHosneHo B [Offset
Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset].

[Auto] MapameTp 6yaeT HacTpoeH aBToMaTM4eckn ¢ nomollpto BIOS.
[+] [Mo3BonseT cMeLyath HanpsiXKeHe B NOMOXUTENbHYI CTOPOHY.
[-] [Mo3BonseT cMellaTb HaNpsXkeHue B OTpULlaTeNbHY0 CTOPOHY.

»CPU Core/ Ring Voltage Offset [Auto]

YcTaHoBKa HanpsKeHWn cMmeLleHns Ans sapa npoteccopal wuHsl Ring. Mpu

yctaHoBke B “Auto”, BIOS ycTtaHOBUT HanpsbkeHnst aBTomaTnyecku. Bbl Takke moxeTte

HaCTPOUTb HanpsikeHns BpyYHyto. ATOT NyHKT nosisnsetcs, koraa "CPU Core/Ring

Voltage Mode" yctaHoBneHo B [Offset Mode]/ [Adaptive + Offset]/ [Override + Offset].

»CPU SA Voltage Mode [Manual Mode]*

BbiGop pexuvma ynpasneHuns ans HanpsbkeHuin CPU SA.

[Manual] [MosBonseT ycTaHaBnuBaTb HaNPSXKEHUS BPYYHYHO.

[Offset] [Mo3BonsieT ycTaHaBNMBaTb HaMPSPKEHNS CMELLIEHUS 1 BbibnpaTb
PEXUM HanpsXKeHUs CMELLEHNS.

» CPU SA Offset Mode [Auto]*
Bbibop pexuma cmelenns ana HanpsbkeHns CPU SA. 3ToT nyHKT nosiBnseTcs, koraa
“CPU SA Voltage Mode” yctanosneHo B [Offset Mode].

[Auto] 3T0T napameTp OyaeT HaCTpPOeH aBTomaTuyecku ¢ nomoupsto BIOS.
[+] [Mo3BonseT cmeLaTb HanpsXKeHne B MONOXUTENbHYK CTOPOHY.
[-] [Mo3BonseT cmelaTb HanpsKeHne B OTpuLaTEeNbHYK CTOPOHY.

»CPU SA Voltage Offset [Auto]*

YcTaHoBKa pexumMa cmelleHns anst Hanpsbxkenust CPU SA. MNpu yctaHoBke B “Auto”,
BIOS ycTaHOBWT HanpsiXeHns aBToMaTu4eckun. Bbl Takke MoXeTe HacTpouUTb
HanpshkeHus Bpy4Hyto. ATOT NyHKT nosiensietcs, koraa "CPU SA Voltage Mode"
yctaHoBneHo B [Offset Mode].

»CPU SA Voltage [Auto]

YctaHoBka HanpskeHun CPU SA. MNpu yctaHoske B “Auto”, BIOS yctaHosut
HanpshKeHWst aBToMaTnyeckn. Bbl Takke MoOXeTe HaCTPOUTb HaMNPSHKEHWS BPYUHYIO.
3T1oT nyHKT nosiensetcs, koraa “CPU SA Voltage Mode” yctaHosneHo B [Manual
Mode].

» XXX Voltage [Auto]* (onuuoHanksHo)

3apaeT HanpskeHus, cBsidaHHble ¢ namaTbio / PCH. Mpu yctaHoske B “Auto”, BIOS
YCT@HOBUT HaMpsiKeHWsi aBTOMaTUYECKW. Bbl Takke MOXETE HACTPOUTL HAMPSHKEHMSI
BPYYHYHO.

< [pyrve Hactpoviku >

» CPU Memory Changed Detect [Enabled]*

BkntoyeHne nnu BeiKNoYeHNe nNpeaynpexagatoLLmx coobLeHnii npu 3arpyske
CUCTEMbI, KOrAa NPOLLeCcop UM NamsiTb GbINv 3aMEHEHBI.

[Enabled] CucTema BblgaeT npegynpexaeHne Bo Bpems 3arpysku. Tpebyetcs
3arpy3nTb HACTPOWVKM MO YMOMYaHWIO AN HOBbIX YCTPONCTB.

[Disabled] BbikntoueHne aTon yHKMN 1 coxpaHeHne TekyLmx HacTpoek BIOS.
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» CPU Specifications

Haxmute <Enter> ansi Bxoga B nogmeHto. B aTom nogmeHto npeactasneHa
MHopmMaLuums 06 ycTaHOBNEHHOM npoueccope. [1ns npocmoTpa 3Toi MHdopmauum B
noboe Bpemsi HaXMUTE Ha KHoMKy [F4]. 3To 3HavyeHue Henb3si USMEHSATb.

»CPU Technology Support

Haxmute <Enter> onsa Bxoga B nogmeHto. B faHHOM nogMeHo oTobpaxatroTcest
OCHOBHbIe (DYHKLMK, NoAAEPKMBaEMbIE YCTaHOBMEHHbBIM NPOLLECCOPOM. ITO
3HayeHVe Henb3s U3MEHATb.

» MEMORY-Z

Haxmute <Enter> ons Bxoga B nogmeH0. B nogmeHto BblgeneHbl BCce napameTpbl
1 TaUMUHIM YCTAHOBMEHHON namsaTu. [ina npocmoTpa 31on nHdopmaumm B nioboe
BpeMsl HaXMuTe Ha KHonky [F5].

»DIMMx Memory SPD
Haxmute <Enter> ans Bxoaa B noaMeHt0. OTo NOAMEHIO NokasbiBaeT
MHopMaLmio 06 yCTaHOBMNEHHON NaMsATW. JTO 3HAYEHWNE HENb3si U3MEHSITb.

»CPU Features
Haxmute <Enter> ans Bxoga B NnogMeHto.

»Hyper-Threading [Enabled]

Mpoueccop ncnone3yet TexHonoruto Hyper-threading onsa ysenvyexus
npoussoguTensHocTu. TexHonorus Intel Hyper-Threading no3BonsieT HaCKONbKUM
Habopam perncTpoB B NPOLECCOPE UCMOMHATL MHCTPYKLMM OQHOBPEMEHHO.

370 CyLLeCTBEHHO yBENNYMBAET NPOU3BOANTENbHOCTL CUCTEMbI. OTOT MyHKT
NosIBMSETCS, KOrAa YCTaHOBMNEHHbIN NPOLIECCOop NOAAEPXKMBAET U3MEHEHNE
[aHHoro napameTtpa.

[Enable] BkntounTb TexHonoruio Intel Hyper-Threading.
[Disabled] BbIknounTb 3Ty OYHKLUMIO, €CY cUCTEMa He noaaepxunsaeT
dyHKumo HT.

» Active Processor Cores Control [Disabled]
BkntoyeHne nnu BeikntoyeHne cnepyolmx nyHkToB (Core0~X).

»Core0~X [Enabled]
BkntoyeHve nnu BoikntoyeHve siaep npoueccopa. MNMyHKTbl NOABATCSA TOMbKO Npu
BkntoyeHun “Active Processor Cores Control”.

»Limit CPUID Maximum [Disabled]

BkntoyeHve unu BelkMtoYeHne paclumpeHHbIx 3HavenHuii CPUID.

[Enabled] BIOS 6ynet orpaHmymBaTth MakcumarnbHOe BXOAHOE 3Ha4eHve
CPUID gns obxona npobnembl 3arpy3ku B yCTapeBLUNX
onepaumoHHbIX CUCTEMaX, He NOAAEPXKUBAIOLLMX NPOLLECCOp C
paclwmpeHHbIMn 3HaveHusimm CPUID.

[Disabled] Vcnonb3yite akTuyeckoe MakcmMarnbHOe BXOOAHOE 3HavYeHne
CPUID.
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»Execute Disable Bit [Enabled]

®yHkuus Intel’s Execute Disable Bit no3sonsieT 3awWmTUTLCS OT HEKOTOPbLIX BUAOB
3roHaMepeHHbIX AECTBUIA TUNa «oLNBKK nepenonHeHus 6ydepay, Npu KOTopbIx
BMPYChI MbITATCS BbINOMHUTL KO, pas3pyLUatoLLmii cuctemy. PekomeHayeTcs He
OTKNYaTh AaHHYH (OYHKLMIO.

[Enabled] [No3BonseT 3aWnTUTLCA OT 3NMOHAMEPEHHbIX AENCTBUA U BUPYCOB.
[Disabled] BblIkntoyeHne aTon yHKLMN.

> Intel Virtualization Tech [Enabled]

BkntoyeHne nnu BoikntoyeHne TexHonoruu Intel Virtualization.

[Enabled] Bkntoyaet TexHonorumio Intel Virtualization n nossonset nnatdgopme
3anyckaTb HECKOMbKO OMepPaLMOHHbIX CUCTEM B HE3aBUCUMbIX
pasgenax. Cucrema MoxeT PYHKLMOHMPOBATL BUPTYarnbHO cpasy C
HECKONbKMMM OMepaLmoHHbIMY CUCTEMaMWU.

[Disabled] BblikntoueHne aTon yHKLMN.

»Intel VT-D Tech [Enabled]

BkntoyeHve nnu BeikntodeHve TexHonorum Intel VT-D (Intel Virtualization for Direct

1/0).

[Enabled] Bkntovaet texHonoruio Intel VT-D n nossonget nnartdopme
3anyckaTb HECKOMbKO OMepaLMOHHbIX CUCTEM B HE3ABUCUMbIX
pasgenax. Cuctema MoxeT PyHKLMOHMPOBATL BUPTYanbHO cpasy ¢
HECKOMbKMMM OnepaLMoHHbIMM CUCTeMamm.

[Disabled] BbikntoueHne aTon yHKLUN.

»Hardware Prefetcher [Enabled]
BkntoueHve unu BeiktoveHve annapatHon npeasbi6opku (MLC Streamer
prefetcher).

[Enabled] [Mo3BonsieT aBTOMaTUYECKM peanu3oBbiBaTh NpeaBbIGopKy
OaHHbIX N MHCTPYKLUIA U3 NamsATU B KW L2 ansa HacTponku
Npon3BOAMTENBLHOCTY MpoLieccopa.

[Disabled] BbikntoueHne annapaTHow NpeaBbiGopKu.

»Adjacent Cache Line Prefetch [Enabled]
BkntoyeHve nnu BbikntoyeHve npeasbioopku npoueccopa (MLC Spatial prefetcher).

[Enabled] BkntoyeHne coceHel NnpeaBbIbOPKU MUHUK K3LLa ANS COKpaLLeHUst
BPEMEHV 32[1ePXKKU K3LLa U HACTPOWVKN NPOU3BOANTENBHOCTU AS1A
onpeaeneHHoro NpUMNoXeHus.

[Disabled] BkntoyaeT TonbKo 3anpaluvBaemyto NIMHUIO KaLla.

»CPU AES Instructions [Enabled]

BkntoueHve unu BeikntoveHne nogaepxkn CPU AES (Advanced Encryption
Standard-New Instructions). 3TOT NyHKT nosiBRsieTCA, €cnm npoLeccop
noaaepXvBaeT AaHHYI0 yHKLUIO.

[Enabled] BkntoyeHne nogaepxku Intel AES.
[Disabled] BblikntoyeHne nogaepxku Intel AES.
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» Intel Adaptive Thermal Monitor [Enabled]

BkntoueHve Unu BbIKMOYEHVE aaanTyBHOMO TemMnepaTypHOro MOHUTOPUHIA A4S
3alMThI MpoLieccopa OT neperpesa.

[Enabled] YMeHbLUaeT 4acToTy siapa npoueccpa, Koraa npoleccop
npeBbIlLIAeT afanTyBHYIO TeMNepaTypy.

[Disabled] BblkntoyeHne dyHKLUn.

> Intel C-State [Enabled]

C-state- 310 TexHonorns ynpaeneHus nMTaHnem npoueccopa, onpegensemas

ACPI.

[Auto] MapameTp BygeT HacTpoeH aBToMaTnyecku ¢ nomouysto BIOS.

[Enabled] OnpegensieT CoCTosiHME MPOCTOS CUCTEMbI U 3HAYNTENBHO
cokpallaeT aHepronoTpebreHne npoLeccopom.

[Disabled] BblikntoyeHne dyHKUnn.

»C1E Support [Disabled]

BkntoyeHve unu sbikntoveHve dyHkuymm C1E ans sHeprocbepexeHuns B COCTOSHUN

npocTtosl. [laHHbIV NYHKT nosiBnseTcs npu BkntoveHun “Intel C-State”.

[Enabled] BkntoyeHne dyHkummn C1E AN CHUXKEHUS 4acToTbl M HanpshKeHUst
npotieccopa B Liensix aHeprocbepexxeHnss B COCTOSIHUN NPOCTOSA.

[Disabled] PYHKLMSA BbIKMIOYEHA.

»Package C State limit [Auto]

[aHHbIli napameTp no3BonseT BbibpaTh pexum C-state ans aHeprocbepexeHns
npv NPOCToe CUCTEMbI. DTOT ANEMEHT nosBnseTcs npu BkntoveHun “Intel C-State”.

[Auto] MapameTp GyaeT HacTpoeH aBToMaTMYeckn ¢ nomoLsto BIOS.
[CO~C6] YpoBHU 3HeprocbepexxeHns oT BbICOKOro k Hu3komy (C6, C2, CO).
»CFG Lock [Enabled]

Brnokuposka nnu pasénokvposka MSR 0xE2[15], 6ut 6nokmposku CFG.
[Enabled] BrnokupyeTt 6ut 6nokvposku CFG.
[Disabled] Pasbnokupyet 6ut 6nokmposkn CFG.

»EIST [Enabled]
BkntoyeHne nnu BoikntoyeHve TexHonornm Enhanced Intel® SpeedStep. 3T1oT nyHKT
nosiensetcs, ecnu “Simple/ Advanced Mode” yctaHosneHo B [Simple].
[Enabled] BkntoyeHne EIST ans perynupoBky HanpsikeHUst 1 4acToTbl
aapa npoueccopa. TOT NYHKT MOXET CHU3UTb cpefHee
3HepronoTpebneHne n TennosblaeneHne.
[Disabled] BblikntoueHue EIST.

> Intel Turbo Boost [Enabled]

BkntoueHve unu BbikntoyeHve Intel® Turbo Boost. [JaHHbIA NYHKT NnpyMeHnm ans

pexuma Simple 1 JocTyneH, korga yCTaHOBIEHHbIV MPoLEeccop NoaaepxusaeT

OaHHY0 YHKLMIO.

[Enabled] BkntoyeHne aToin yHKLUM NPUBOAUT K aBTOMATUHECKOMY
yBENMUYEHUIO MPOM3BOANTENBHOCTY NpoLeccopa.

[Disabled] DYHKLMSA BbIKNIOYEHA.
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»Long Duration Power Limit (W) [Auto]
HactpouTb npeaensHyto MowHocTe TDP npoueccopa ans onutenbHo paboTsbl B
pexume Turbo Boost.

»Long Duration Maintained (s) [Default]
HacTpouTb MakcumansHoe BpemMs paboTbl npoLieccopa C orpaHu4eHnemM
MoLuHocTu npu Long Duration Power Limit.

»Short Duration Power Limit (W) [Auto]
HacTtpouTb npegenbHyto MowHocTb TDP npoueccopa npu KpaTkoBpEMEHHbIX
Harpyskax B pexwume Turbo Boost.

»CPU Current Limit (A) [Auto]

YcTaHaBnuBaeT MakcMMarnbHOe orpaHuyeHne no TOKy Ars NpoLeccopa B pexuMe
Turbo Boost. B criyuae npeBbILLIEHUS YCTAHOBIIEHHOTO 3HAYEHUs, MPOLIECCOP
aBTOMaTUYECKV CHUXAET YacToTy saep.

»Internal VR OVP OCP Protection [Auto]

BkrtoyeHve Unu BbIKMIOYEHVE 3aLLUTBI OT NMOBbILLEHHOTO HANPSHKEHNS U

neperpyskv no TOKy ANst BHYTPEHHWX PerynsTopoB HanpshKeHWs npoleccopa.

[Auto] 3T0T NnapameTp OyaeT HaCcTpPOeH aBToMaTMyecku ¢ nomotysto BIOS.

[Enabled] YcTaHaBnMBaeT Ha BHYTPEHHMX perynsatopax HanpsbkeHus
npoLeccopa orpaHuyeHe Nno HanpsKEHNIO U TOKY.

[Disabled] BblikntoueHne dyHKLun.

» Internal VR Efficiency Management [Auto]

Bkrito4eHve Unu BbIKMOYEHWE ynpaBneHns 3dEKTUBHOCTLIO BHYTPEHHbIX

perynsaTopoB HanpspkeHusi npoLieccopa.

[Auto] OT0T NnapameTp OyZAeT HacTpPOeH aBToMaTMyecku ¢ nomolysto BIOS.

[Enabled] BkntoyaeT ynpaBneHne acppeKTMBHOCTbLIO perynsaTopoB Ans
KOHTPONS 3HeprocbepexeHus .

[Disabled] BbikntoyeHne dpyHkumm.

»DMI Gen 2 [Enabled]

BkntovaeT unu BeikntodaeT DMI (Direct Media Interface) BToporo nokoneHums.
»DMI De-emphasis Control [-6dB]

DMI De-emphasis Control no3sonsieT Bpy4Hyto yny4wmnTb pasrod DMI. 3HaveHune
N0 YMOMYaHUIo SBASETCS ONTUManbHbIM.

»3DMark2001 XP Turbo [Disabled]
BkntoyaeT nnu BeikmtovaeT nogaepxky 3DMark2001. BkntoveHue aToro napamertpa
MOXET ynyyLnTb nponssoautensHocTs 3DMark2001 B XP.
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Installation/
YcTaHoBKa

This chapter provides demonstration diagrams about how to install your
computer. Some of the installations also provide video demonstrations.
Please link to the URL to watch it with the web browser on your phone or
tablet. You may have even link to the URL by scanning the QR code.

Das vorliegende Kapitel bietet die Demo-Diagrammen, wie Sie Ihren
Computer zu installieren. Einige der Installationen auch bieten die
Videodemonstrationen. Bitte geben Sie die URL, um es mit dem Web-
Browser auf lnrem Handy ode Tablet zu sehen. Sie kénnen sogar auf die
URL durch das Scannen des QR Code verlinken.

Ce chapitre fournit des figures pour montrer comment installer votre

ordinateur. La démonstration de vidéo est disponible pour certaines

installations. Veuillez vous connecter a URL pour le voir, soit avec le
navigateur de votre portable ou tablette, soit scanner le code QR.

B aToVi rnaee npuBegeHa AeMOHCTpaLus Auarpamm O TOM, Kak
YCTaHOBUTb Ball KOMMbIOTEP. YacTb YCTAHOBKM Takke nNpeaocTaBnseT
Bnaeo-aemMoHcTpauum. Coeannsnte Ha URL,4To6bl nocmoTpeTs ero ¢
Be6-Opay3epom Ha TenedoHe unm NNaHWeTHOM KoMMbloTepe. Bbl gaxe
coeanHuTb Ha URL ¢ nomoLtbio ckaHnpoBaHua QR-koaa.

A\

The diagrams in this chapter are for reference only and may vary from the
product you purchased.

Die Diagramme in diesem Kapitel sind nur zur Bezugnahme und kénnen von
Ihnem gekauften Produkt abweichen.

Les figures dans ce chapitre ne sont qu’a titre de référence et peuvent varier
selon le modele que vous achetez.

Awar] pamMmMbl B aTOM rnase npuBefeHbl TOSIbKO AJ1A cripaBKu U MOryT
OT/INYaTbCs OT KyrNnJyieHHOro Bamu npoAykra.
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https://www.youtube.com/watch?v

Installation/ YcTtaHoBka
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Memory/ Speicher/ Mémoire/ NamsaTu

http://youtu.be/T03aDrJPyQs
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Motherboard/ Carte mére/ MaTepuHckue nnatbl
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Power Connector/ ATX-Stromanshcluss/

Connecteurs d'alimentation/ Pasbema nutanus

http://youtu.be/gkDYyR_8314
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SATA HDD
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Front Panel Connector/ Frontpanel Anschluss/

Connecteur panneau avant/ Pa3bemMoB nepegHei naHenu
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Peripheral Connector/ Peripheriestecker/

Connecteur périphérique/ lNepudepuiiHbix pasbemoB
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Graphics Card/ Grafikkarte/ Carte graphique/
BuaeokapTbl
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